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Kapitel 1

EINLEITUNG

Im Jahr 1927 veroffentlichte Oleg Losev die erste wissenschaftliche
Arbeit zum Thema Lumineszenzdioden [1]. Er untersuchte darin das
20 Jahre zuvor von Henry J. Round beschriebene Phidnomen der
Elektrolumineszenz [2] und sah bereits vielfédltige Anwendungsmog-
lichkeiten dieser neuen Technologie, zum Beispiel zum Einsatz in der
Telekommunikation. Nick Holonyak erfand 1962 die heute bekannte
Leuchtdiode (kurz LED fiir Light Emitting Diode) [3], deren Lichtaus-
beute seitdem von weniger als 0,1 ImW- auf mehr als 100 ImW-! ge-
steigert werden konnte. Zusammen mit der Entwicklung unter-
schiedlicher Halbleitermaterialien und Leuchtstoffe werden dadurch
die Einsatzbereiche der LED, die Losev sah, heute vor allem durch
Anwendungen in der Beleuchtungstechnik ergidnzt. Dabei profitiert
die LED im Vergleich zu herkémmlichen Technologien, wie Gliih-
oder Leuchtstofflampen, vor allem von ihrer hohen Effizienz und lan-
gen Lebensdauer und ist deshalb inzwischen unverzichtbar fiir die

Entwicklung ressourcenschonender Beleuchtungsldsungen [4].
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1.1 MOTIVATION

Die Effizienz und die Lebensdauer der LED werden entscheidend
von den Betriebsbedingungen beeinflusst, bei denen die LED einge-
setzt wird. Unabhédngig vom verwendeten Halbleitersystem tréagt
eine geringe Betriebstemperatur zu einer hohen Effizienz und einer
langen Lebensdauer bei. Im Gegensatz zu einer geringen Betriebs-
temperatur stehen jedoch die Anforderungen moderner Beleuch-
tungssysteme gleichzeitig eine hohe Leistung und eine geringe Bau-
grofle aufzuweisen. Die Entwicklung von leistungsfahigen LED-Sys-
temen ist deshalb immer verbunden mit der Frage nach einer hohen
Warmeabfuhr auf kleinem Raum. Erganzt wird diese technische Fra-
gestellung zum einen durch die Frage nach der Herstellbarkeit, zum
anderen durch die Notwendigkeit eines dsthetischen Erscheinungs-
bilds des LED-Systems. Nur so kann es letztendlich erfolgreich in der

Allgemeinbeleuchtung eingesetzt werden (vergleiche [5]).

Die Verbindung von hoher technischer Leistungsfdhigkeit und ho-
hem é&sthetischem Wert legt den Blick in die Natur nahe. Dort finden
sich Losungen, die im Laufe der Evolution wéhrend vielen Millionen
Jahren angepasst wurden und spezifische Aufgaben effizient erfiil-
len. Gleichzeitig zeigen diese Losungen immer auch die Schonheit,
die die Natur in allen ihren Ausformungen mit sich bringt. Lassen
sich Vorbilder aus der Natur fiir die Warmeabfuhr in LED-Systemen
nutzen, konnten vorteilhafte Losungen fiir die Verbindung von Tech-
nik und Asthetik entstehen. Finden sich solche Losungen, muss die

Uberfiihrung in ein reales LED-System mit allen notwendigen Kom-
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ponenten gelingen, um die Vorteile gewinnbringend nutzen zu kon-
nen. Die Berticksichtigung der Herstellungstechnologie ist deshalb
ein entscheidender Aspekt bei der Entwicklung der Systeme. Eine be-
sondere Herausforderung stellt dabei die Herstellbarkeit natiirlich
inspirierter Geometrien dar, die in geeigneten Materialien und Stiick-
zahlen zu fertigen sein miissen. Neben der technischen Funktion
muss das Bauteil auch die Anforderungen an das Erscheinungsbild
erfiillen und stellt deshalb hohe Anspriiche an die Fertigungsqualitét.
Diese konnte mit Hilfe eines speziellen Fertigungsverfahrens, des
Pulverspritzgiefiens, erreicht werden. Neben einer grofsen Freiheit in
der Formgebung, bietet diese Technologie die Moglichkeit der Ferti-
gung von endkonturnahen Bauteilen mit hoher Oberflachengiite in
einer Vielzahl von Materialien wie Metallen und Keramiken. Die me-
chanischen und stofflichen Eigenschaften der Bauteile sind dabei ver-
gleichbar mit denen konventioneller Metall- und Keramikteile [6].
Das Pulverspritzgiefien wird bisher vorwiegend fiir die Fertigung
von kleinen, hochprézisen Bauteilen in grofien Stiickzahlen einge-
setzt. Der Einsatz dieses Verfahrens bei der Fertigung von Kiihlkor-
pern fiir LED-Systeme bote grundsatzlich neue Moglichkeiten fiir
Technik und Design und wiirde dadurch die Herstellung dsthetischer

Bauteile mit natiirlicher Formgebung ermdoglichen.

Gelingt die Nutzung natiirlicher Vorbilder fiir die Warmeabfuhr von
LEDs, deren Umsetzung in ein vollstandiges LED-System und letzt-
endlich dessen Herstellung, ist zu erwarten, dass im Gegensatz zu
herkdmmlichen Losungen die Effizienz und vor allem die Lebens-

dauer der LED erhoht werden kénnen und gleichzeitig ein dsthetisch
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hochwertiges Erscheinungsbild entsteht. Fiir die Anwendung in der
Allgemeinbeleuchtung ergdbe sich damit ein auflergewohnliches
Produkt, das alle erforderlichen Eigenschaften in sich vereint und in

besonderem Mafs umsetzt.

1.2 ZIEL UND AUFBAU DER ARBEIT

Die vorliegende Arbeit soll den kompletten Entwicklungsprozess ei-
nes von der Natur inspirierten LED-Systems darstellen, das sich
gleichermafien auf dem Gebiet der Technik wie auf dem Gebiet des
Designs bewegt. Dabei soll sie zundchst die grundlegende Problem-
stellung analysieren und allgemeine Methoden zu deren Losung be-
reitstellen. Anhand der Auslegung eines beispielhaften LED-Systems
fiir die Allgemeinbeleuchtung sollen die allgemeinen Methoden fiir
die spezielle Aufgabenstellung verwendet und unter Beriicksichti-
gung der Moglichkeiten des Pulverspritzgiefiens als Fertigungsver-
fahren zu einem in grofien Stiickzahlen herstellbaren LED-System
ausentwickelt werden. Die seriennahe Fertigung von Musterteilen
soll die Eignung des Herstellungsverfahrens untersuchen und Bau-
teile zur messtechnischen Uberpriifung der Leistungsfahigkeit lie-
fern. Die Bewertung der Leistungsfahigkeit und des Erscheinungs-
bilds des gefertigten LED-Systems werden um die Kostenbetrach-
tung ergdnzt, um die Eignung des Pulverspritzgiefsens fiir die

Herstellung von LED-Systemen zu bewerten.




ZIEL UND AUFBAU DER ARBEIT

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zum einen dem technischen Ent-
wickler die Potenziale natiirlich verzweigter Strukturen fiir die War-
meabfuhr in LED-Systemen aufzuzeigen, ihn bei der Entwicklungs-
arbeit zu unterstiitzten und ihm Hinweise auf einzelne Aspekte des
Designs zu geben. Zum anderen soll die vorliegende Arbeit Produkt-
designern die technischen Details zur Warmeabfuhr mit verzweigten
Strukturen liefern und ihnen helfen technische Fragestellungen von
Anfang an im Produktdesign zu beriicksichtigen. So ist es Anspruch
der vorliegenden Arbeit, als Schnittstelle zwischen beiden Diszipli-
nen zu dienen und Basis fiir die Entwicklung unterschiedlichster

LED-Systeme zu sein.

Der Aufbau der vorliegenden Arbeit orientiert sich an der Reihen-
folge der Entwicklungsschritte von der Problemstellung bis hin zum
seriennah gefertigten LED-System. In 2wird dazu zundchst der
grundlegende Aufbau eines LED-Systems im Hinblick auf das ther-
mische Management erldutert sowie Grundlagen zu thermischen Si-
mulationen, Wéarmetransportmechanismen und Messungen thermi-
scher und optischer Grofien beschrieben, wie sie bei der Systemaus-

legung und -bewertung zum Einsatz kommen.

Die Problemanalyse und die Losungen aus der Natur sind Inhalte
von Kapitel 3. Zur Beschreibung der Losungen wird dabei ein Nahe-
rungsmodell vorgestellt, das die Leistungsfahigkeit verzweigter
Strukturen zur Warmeabfuhr bewertet. Der Vergleich dieses Néhe-
rungsmodells mit genaueren thermischen Simulationen schliefit das
Kapitel ab und bildet die Grundlage fiir den Entwurf von verzweig-

ten Kiihlkorpern in Kapitel 4. Dabei wird die Vorgehensweise fiir die
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Auslegung einer im Pulverspritzguss herstellbaren, verzweigten
Struktur dargestellt, indem die Vorgaben und Einschrankungen aus
dem Fertigungsverfahren Beriicksichtigung finden (Kapitel 4.2). Ne-
ben zylinderféormigen Musterteilen, die den direkten Vergleich zwi-
schen verzweigter und nicht verzweigter Geometrie ermoglichen,
wird ein vollstaindiges LED-System entwickelt. Das beinhaltet so-
wohl die Auslegung des optischen Systems als auch die Integration
weiterer Funktionen in das Bauteil (Kapitel 4.3). Am Ende des Kapi-
tels stehen die Geometrie-Daten fiir die Herstellung der Bauteile zur
Verfiigung. Das Herstellungsverfahren wird in 5zunéachst in Verbin-
dung mit den verwendeten Materialien beschrieben, bevor Details
zur eigentlichen Fertigung und der Nachbearbeitung der einzelnen

Bauteile dargestellt werden.

6beinhaltet die Charakterisierung der hergestellten Bauteile sowohl
in Bezug auf die thermische und optische Leistungsfahigkeit als auch
auf das erreichte Erscheinungsbild. Daneben werden die Kosten fiir
die Herstellung betrachtet, um das Herstellungsverfahren, genau wie
die verzweigten Strukturen, abschlieffend fiir die Anwendung fiir

LED-Systeme zu bewerten.

Die Arbeit schliefSt mit Kapitel 7, in dem die Kernaussagen zusam-
mengefasst und in einem Ausblick Fragestellungen fiir zukiinftige

Arbeiten formuliert werden




Kapitel 2

GRUNDLAGEN LED-SyYsTEM

Je nach Anwendung unterscheiden sich LED-Systeme in der Ausfiih-
rung ihrer einzelnen Bauteile. Jedoch werden in jedem LED-System
Komponenten mit den gleichen grundlegenden Funktionen verbaut.
Dieses Kapitel stellt diese Komponenten vor allem in Bezug auf das
thermische Management dar und beschreibt die Temperaturabhén-
gigkeit von LEDs. Weiterhin werden thermische und optische Mes-
sungen an LED-Systemen, sowie thermische Simulationen erldutert,
die zur Entwicklung von LED-Systemen eingesetzt werden. Im Hin-
blick auf diese Entwicklung werden im letzten Abschnitt die War-
metransportmechanismen beschrieben, auf welche in den darauffol-
genden Kapiteln bei der Auslegung des thermischen Managements,

zuriickgegriffen wird.

2.1 THERMISCHES MANAGEMENT
M LED-SysTEM

Je hoher ihre Temperatur, umso stirker sind die negativen Auswir-
kungen auf die LED. Die zwingende Voraussetzung fiir den zuver-
lassigen und effizienten Betrieb einer LED ist deshalb der Betrieb mit

moglichst geringer Temperatur bei Einhaltung der vorgegebenen
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maximalen LED-Temperatur. Insbesondere bei leistungsstarken Sys-
temen, in denen eine hohe Verlustleistung anféllt, muss daher ein
Grofteil der Systemkomponenten mit dem Ziel der Verringerung der
LED-Temperatur ausgelegt werden. Diese Komponenten bilden das
thermische Management im LED-System, ohne welches ein dauer-

hafter Betrieb nicht moglich ist.

2.1.1 SYSTEMKOMPONENTEN

Allgemein lassen sich LED-Systeme in wenige Hauptbestandteile
zerlegen, die in der Regel unabhédngig vom Einsatzzweck sind, sei es
beispielsweise ein LED-System in der industriellen Prozesstechnik,
der automobilen Lichttechnik oder der Allgemeinbeleuchtung!. Der
wesentliche Unterschied liegt oftmals lediglich in der Ausfiihrung

der einzelnen Bauteile und deren Details.

Kernbestandteil eines jeden LED-Systems ist die Lichtquelle als sol-
che, die meist als gehduster LED-Chip in das System integriert ist.
Durch das Gehause wird die mechanische, elektrische und thermi-
sche Kontaktierung des LED-Chips vereinfacht und die Mdglichkeit
geschaffen, die LED mit automatisierten Prozessen der Aufbau- und
Verbindungstechnik zu verarbeiten. Durch die Entwicklung hin zu

immer kleineren und dichter gepackten Systemen besteht die Not-

1 mit Allgemeinbeleuchtung werden im Folgenden Anwendungen fiir allgemeine Be-
leuchtungsaufgaben im Innenraum bezeichnet, beispielsweise die Wohnraumbe-
leuchtung mit vielfaltigen Beleuchtungsaufgaben am Ess-, Couch- oder Schreibtisch.
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wendigkeit das Gehause so klein wie moglich auszufiihren. Bei aktu-
ellen LEDs besteht es deshalb oftmals nur aus einer Trégerplatte auf
die der LED-Chip aufgebracht ist, sowie einer Kunststofflinse, die die
Lichtauskopplung verbessert und zusétzlich den Chip vor mechani-
schen Einfliissen schiitzt. Diese Priméaroptik als Teil des LED-Gehau-
ses ist gleichzeitig Teil der optischen Komponente des LED-Systems.
Zusammen mit der Sekundaroptik sorgt sie dafiir, dass die fiir die
jeweilige Anwendung gewtiinschte Lichtverteilung erzeugt wird. Als
Sekundaroptik kommen haufig TIR (Total Internal Reflection)-Optiken

oder Reflektoren zum Einsatz.

Zum Betrieb der LED muss notwendigerweise eine elektrische Kon-
taktierung des LED-Chips erfolgen. Je nach verwendeter Halbleiter-
technologie wird der LED-Chip mittels Bond-Drahten oder, bei-
spielsweise in Flip-Chip-Technik, direkt kontaktiert. Die elektrischen
Kontakte werden in der Regel auf Lotpads an die Auflenseite des
LED-Gehauses gefiihrt. Dort wird die elektrische Verbindung zum
Schaltungstrager hergestellt, auf dem oftmals die weiteren elektri-
schen Komponenten des LED-Systems integriert oder zumindest

Kontaktierungsmoglichkeiten zu diesen vorgesehen sind.

Neben der gewiinschten Emission von Licht entsteht in der LED
durch die anfallende Verlustleistung Warme, die vom LED-Chip ab-
gefiihrt werden muss, um die thermische Zerstérung der LED zu ver-
hindern. Dazu werden im Gehéduse der LED thermisch gut leitende
Materialien verwendet, die einen geeigneten thermischen Pfad vom
LED-Chip zur Gehauseaufienseite herstellen. Die Anbindung dieses
Pfads an das System erfolgt bei der Montage der gehdusten LED auf
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den Schaltungstréager. Dieser muss daher neben der elektrischen und
mechanischen Kontaktierung auch die thermische Anbindung der
LED ermoglichen und fiir die Ableitung der Warme an den Kiihlkor-
per entsprechend ausgeriistet sein. Der Kiihlkorper wiederum dient
zur Abfuhr der Warme vom Schaltungstrager an die Umgebung.
Dazu stellt er die thermische Verbindung zwischen der lokalen War-
mequelle und seinen Oberflédchen her, an denen der Warmeaustausch
mit der Umgebung stattfindet. Eingesetzt werden dafiir Materialien
mit hoher Warmeleitfahigkeit wie beispielsweise Aluminium, sowie
grofle Oberflichen zum Warmeaustausch, um die notwendige War-

meabfuhr zu gewdhrleisten.

Die elektrische Versorgung der LED erfolgt im Allgemeinen durch
ein entsprechend der Anwendung ausgelegtes Betriebsgerat. Dieses
kann neben der Stromversorgung auch der Umsetzung von Steuer-
signalen dienen und ist entweder als externe Komponente ausgefiihrt
oder im eigentlichen LED-System integriert. In letzterem Fall muss
die dadurch zusatzlich ins System eingebrachte Verlustleistung bei

der thermischen Auslegung berticksichtigt werden.

Neben den Komponenten selbst tragen die Schnittstellen dazwischen
zur thermischen Leistungsfahigkeit des Systems bei. Sie beeinflussen
den thermischen Kontaktwiderstand an den Materialiibergéngen
und somit an mehreren Stellen den Widerstand des thermischen
Pfads vom LED-Chip zu den Oberflachen des Kiihlkorpers. Bereits

bei der Auswahl der Materialien fiir die Komponenten des Systems

10
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miissen deshalb die Moglichkeiten der Materialanbindung bertick-
sichtigt werden. Nur dann kann der thermische Gesamtwiderstand

des Systems geringgehalten werden.

2.1.2 TEMPERATURABHANGIGKEIT DER LED

Die Temperatur beeinflusst nahezu alle Parameter der LED. Fiir die
Effizienz und Lebensdauer eines LED-Systems ist ihr Einfluss auf den
Lichtstrom entscheidend. Dabei wird zwischen reversiblem und irre-

versiblem Riickgang des Lichtstroms unterschieden.

REVERSIBLER LICHTSTROMRUCKGANG

Beim reversiblen Riickgang reduziert sich der Lichtstrom der LED
mit dem Anstieg ihrer Temperatur und steigt mit deren Abfall wieder
auf den Ausgangswert an. Dieses Verhalten folgt aus der Tempera-
turabhangigkeit verschiedener Rekombinationsraten im Halbleiter.
Fiir die Beschreibung der Abhéngigkeit wurde in [7] mittels Experi-
menten ein exponentieller Zusammenhang bestimmt, der sich be-

rechnet zu

®(T) = CD(Tu)e_% (1.1)
Dabei beschreibt T; eine materialabhingige charakteristische Tempe-
ratur, die fiir typische LED-Halbleitermaterialien zwischen 95 K fiir
rote LEDs aus AlGalnP/GaAs, 295K fiir griine InGaN/GaN-LEDs

11
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und 1.600 K fiir blaue InGaN/GaN-LEDs liegt, wie in Abbildung 1.1
dargestellt. [8] ergdnzt diese Abhéngigkeit fiir weitere Materialien.
Im Vergleich zu roten und griinen LEDs zeigen blaue LEDs mit
T; =1.600 K die geringste Temperaturabhédngigkeit des Lichtstroms.
Dieser Vorteil ist oftmals auch bei weiffen LEDs nutzbar, da sie grof3-

tenteils auf phosphorkonvertierten blauen LEDs beruhen.
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Abbildung 1.1: Relativer Lichtstrom in Abhédngigkeit der LED-Temperatur fiir un-
terschiedliche Halbleitermaterialien (nach [7])
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IRREVERSIBLER LICHTSTROMRUCKGANG

Der irreversible Riickgang des Lichtstroms einer LED zeigt sich wéh-
rend deren Lebensdauer von vielen tausend Stunden als unumkehr-
barer Prozess. Im Betrieb nimmt dabei trotz konstanter Betriebspara-
meter und Umgebungsbedingungen der Lichtstrom ab. Ursache da-
fiir sind Verdnderungen im Halbleiter, die verdnderte Re-
kombinationsraten hervorrufen und zusitzlich durch Veranderun-

gen an den eingesetzten Phosphorsystemen erganzt werden konnen.

Der emittierte Lichtstrom der LED wird durch die strahlende Rekom-
bination von Elektronen und Lochern im Halbleitermaterial, bei der
die Energie der Ladungstrager in Photonen umgewandelt wird, ver-
ursacht. Neben diesem erwiinschten Prozess finden unerwiinschte
Rekombinationsprozesse wie die Oberflichen-, Auger- und Shock-
ley-Read-Hall-Rekombination statt, bei denen Phononen entstehen,
die die Erwdarmung des Halbleiters bewirken [7]. Mit zunehmender
Lebensdauer steigt vor allem der Anteil der Shockley-Read-Hall-Re-
kombination, weshalb der Anteil der strahlenden Rekombination zu-
riickgeht. Die Shockley-Read-Hall-Rekombination wird durch
Fremdatome und Fehlstellen im Halbleiter verursacht, durch die zu-
sitzliche Zustinde innerhalb der Bandliicke entstehen. Uber diese
Zustande kann ein Ladungstrager vom Leitungs- ins Valenzband re-
laxieren und trdgt damit nicht zur Strahlungserzeugung bei. Die
Fremdatome und Fehlstellen werden einerseits bei der Herstellung
des Halbleitermaterials eingebracht, diffundieren andererseits so
lange in den Halbleiter, bis die Defektdichte einen stabilen Zustand

erreicht hat. Dieser kann tiber die Boltzmann-Konstante kg bestimmt
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werden und hdngt neben der Aktivierungsenergie E, von der Gitter-
temperatur T ab. Die temperaturabhéngige Defektdichte Ny berech-

net sich fiir den stabilen Zustand gemafs [7] zu

Eq

N T = N e _leT (1 2)

Mit fortschreitendem Diffusionsprozess erhoht sich so der Anteil der
Shockley-Read-Hall-Rekombination und verringert den der strahlen-
den Rekombination. Dies hat den irreversiblen Riickgang des Licht-

stroms mit zunehmender Lebensdauer zur Folge.

Zusatzlich zu diesem Riickgang des Lichtstroms kann es im Betrieb
der LED zur Degradation des Phosphors oder anderer optischer Ma-
terialien der LED kommen [9]. Auch diese Degradation zeigt eine
Temperaturabhéangigkeit und fiihrt beispielsweise zur Verringerung
des Wirkungsgrads des Phosphors [10]. Eine Beschreibung ist auf-
grund der Vielzahl an Materialsystemen jedoch nicht allgemein mog-
lich, weshalb jeweils die konkreten Herstellerangaben Beriicksichti-
gung finden miissen. Abbildung 1.2 zeigt beispielhaft die Lebensdau-
erprojektion des LED-Herstellers Cree fiir verschiedene LED-
Temperaturen. Dabei ist der Riickgang des Lichtstroms iiber der Zeit
aufgetragen. Wie in der Darstellung wird als Ende der Lebensdauer
haufig der Zeitpunkt definiert, zu dem der Lichtstrom auf 70 % des
Anfangslichtstroms zuriickgegangen ist. So fiithrt beispielsweise eine
um 10 K erhohte LED-Temperatur von 95 °C auf 105 °C zu einer Ver-
ringerung der Lebensdauer um 8.000 h auf 37.500 h, was die starke

Temperaturabhéangigkeit der Lebensdauer verdeutlicht.
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Abbildung 1.2: Projektion der Lebensdauer einer Cree XR-E white (700 mA) fiir un-
terschiedliche LED-Temperaturen [11]

ELEKTRISCHE PARAMETER

Neben dem Lichtstrom zeigen anndhernd alle Betriebsparameter der
LED eine Abhangigkeit von der Temperatur. So sind auch die zum
Betrieb wichtigen elektrischen Grofien Vorwértsstromstiarke und
Vorwértsspannung temperaturabhéngig. Vergleichbar einem idealen
pn-Ubergang kann die Vorwirtsstromstirke I, der LED mittels der

Schockley-Gleichung beschrieben werden [11].

ety
I, = I (ekBT - 1) (1.3)
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Darin bezeichnet Is den Séttigungsstrom, U, die Vorwértsspannung
und e die Elementarladung. Dementsprechend verschiebt sich die
Spannungs-Strom-Kennlinie einer LED bei ansteigender Temperatur

hin zu kleineren Vorwartsspannungen.

Die exponentielle Abhéngigkeit von Vorwértsstromstarke und Vor-
wartsspannung fiithrt dazu, dass der Betrieb der LED im iiberwiegen-
den Teil der Anwendungen bei konstanter Vorwartsstromstarke er-
folgt. Wahrend im Betrieb mit konstanter Vorwartsspannung eine ge-
ringe Temperaturdnderung eine exponentielle Anderung der
Vorwaértsstromstarke bedingt, zeigt sich im Betrieb mit konstanter
Vorwdértsstromstarke eine lineare Abhéangigkeit der Vorwartsspan-
nung von der Temperatur. Dies ergibt sich durch Umstellen von Glei-

chung (1.3) mit

I") ksT (1.4)

Uy =1In (1 +—

v Is) e
Die Auswirkungen der Temperatur auf den Lichtstrom der LED sind
dementsprechend im Betrieb mit konstanter Vorwartsstromstarke

deutlich geringer.

Die Abhingigkeit zwischen Temperatur und Vorwartsspannung
kann zur Temperaturmessung verwendet werden [12]. Die Messung
der thermischen Transienten macht sich diesen Zusammenhang zu
Nutze, um eine genaue Aussage iiber die thermischen Eigenschaften
der LED zu ermoglichen. Dieses Verfahren wird in Kapitel 2.2.1 na-

her beschrieben.
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2.2 MESSUNGEN AM LED-SysTEM

Zur Charakterisierung der Komponenten eines LED-Systems kom-
men verschiedene Messverfahren zur Anwendung. Nachfolgend
werden die thermische Transientenmessung zur Bestimmung der
Chiptemperatur im LED-System sowie die optische Goniophotome-
termessung zur Bestimmung des Lichtstroms und der Lichtstérke-

verteilung eines LED-Systems beschrieben.

2.2.1 BESTIMMUNG DER LED-CHIPTEMPERATUR

Die thermische Transientenmessung bedient sich der Temperaturab-
hédngigkeit der Vorwartsspannung, um die Temperatur des LED-
Chips zu bestimmen [13]. Dabei wird aus der Messung der Vor-
wartsspannung der LED im Betrieb mit konstanter Stromstarke auf
die Anderung der Chiptemperatur geschlossen. Diese Anderung fin-
det zwischen zwei thermischen Zustianden statt, so dass eine absolute
Kalibrierung auf die LED nicht notwendig ist. Dieses Verfahren bietet
den Vorteil, dass kein Sensorelement in das LED-System eingebracht
werden muss. Das System muss deshalb fiir die Messung nicht ver-
andert werden, wie es beispielsweise bei der Montage von Kontakt-

fiihlern der Fall ist.

Auch wenn keine absolute Kalibrierung notwendig ist, muss das Sys-
tem auf die Temperaturabhangigkeit der Vorwartsspannung der ver-
wendeten LED kalibriert werden. Dazu wird die LED mit der kon-

stanten Stromstérke betrieben, bei der auch die eigentliche Messung
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erfolgt. Schrittweise wird dann die Umgebungstemperatur verandert
und nach der thermischen Stabilisierung jeweils die Vorwaértsspan-
nung gemessen. Da Umgebungstemperatur und Chiptemperatur li-
near zusammenhangen, wird mit der Anderung der Umgebungstem-
peratur die Chiptemperatur ebenso verandert. Die Anderung der
Umgebungstemperatur erfolgt im Messsystem in einem Thermostat
dessen Kiihlflache mittels eines Peltierelements auf einer kontanten
einstellbaren Temperatur gehalten wird. Die Entwarmung der LED
erfolgt vollstandig tiber den Thermostat, weshalb dessen Temperatur

als Umgebungstemperatur angesehen werden kann.

Fiir die LED wird mit Gleichung (1.4) eine lineare Abhéngigkeit der
Vorwértsspannung zur LED-Temperatur erwartet. Die Steigung die-
ser Geraden lasst sich aus den aufgezeichneten Messdaten ermitteln
und wird als Sensitivitdt (Einheit VK1) bezeichnet. Sie ist aufgrund
der unterschiedlichen Materialparameter fiir jedes einzelne Bauteil

separat zu bestimmen.

Py, P Tu TJ
AP, = AT\(e0)
Pnz H sz
> i >

t “log t

Abbildung 1.3: Umschalten der Heizleistung Pu und Auswirkung auf die Tempera-
tur der LED Ty (nach [13])
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Zur Vorbereitung der eigentlichen Messung wird die LED zuné&chst
so lange mit einer konstanten Heizstromstarke I; betrieben, bis sie
sich im thermischen Gleichgewicht T); befindet. Die dabei entste-
hende thermische Verlustleistung wird mit Py, bezeichnet. Die Mes-
sung der Vorwirtsspannung startet mit der Anderung der Strom-
starke von I; auf I,, die jetzt die thermische Verlustleistung Py, ins
System einbringt und dieses dem neuen thermischen Gleichgewicht
T}, zustreben lédsst. Der dabei mit einer Aufldsung von einer Mikro-
sekunde aufgezeichnete zeitliche Verlauf der Anderung der Chip-
temperatur stellt die thermische Transiente dar. Abbildung 1.3 zeigt
diese schematisch als Folge des dargestellten Leistungssprungs. Mit-
tels der Sensitivitdt der LED ldsst sich {iber die gemessene Span-
nungsdifferenz die Temperaturdnderung im System bestimmen. Die
Messung erfolgt, wie dargestellt, nach einem Sprung von einer hohe-
ren auf eine niedrigere Leistung, was bedeutet, dass die Abkiihlkurve
des LED-Systems gemessen wird. Dies hat den Vorteil, dass zur Mes-
sung das geringere Leistungsniveau verwendet werden kann, das
eine hohere Stabilitdit durch die Spannungsédnderung aufweist. [8]
vergleicht die Messfehler bei Messungen der Abkiihl- und Aufheiz-
kurve und stellt fiir eine gegebene Beispiel-LED einen Fehler durch
die Verschiebung des Leistungsniveaus fest, der 1,92 % bei der Mes-
sung der Aufheizkurve und lediglich 0,01 % bei der Messung der Ab-
kithlkurve betrdgt. Hinzu kommt auflerdem der Vorteil, dass die Ka-
librierung bei niedrigeren Stromstédrken geringere Fehler aufweist, da
diese eine geringere Temperaturdifferenz in der LED verursachen.
Ein nicht vollstandig eingestelltes thermisches Gleichgewicht bei der

Kalibrierung der LED erzeugt aus diesem Grund einen geringeren
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Fehler in der Chiptemperatur und in deren Zuordnung zur abfallen-

den Vorwaértsspannung.

Der thermische Gesamtwiderstand des Systems R,;s berechnet sich
letztendlich aus dem Temperaturunterschied zwischen den beiden
Zustianden Tj; und Tj, und der Differenz der entsprechenden Heiz-

leistungen zu

211 _7]2
R, .= 22— ‘= 1.5
ths Py — Py (1.5)

Dabei gilt es zu beachten, dass die jeweilige Heizleistung der Verlust-
leistung in der LED entspricht. Sie bestimmt sich aus der Differenz
von elektrischer Eingangsleistung und optischer Ausgangsleistung
beziehungsweise dem Produkt aus elektrischer Eingangsleistung

und der Differenz des optischen Wirkungsgrads der LED zu eins.

Neben dem thermischen Gesamtwiderstand lassen sich mit Hilfe der
gemessenen thermischen Transiente sowohl die thermischen Wider-
stande als auch Warmekapazititen einzelner Komponenten im Sys-
tem berechnen [14]. Das Ergebnis ldsst sich als sogenannte Struktur-
funktion darstellen, in der die Warmekapazitiat logarithmisch iiber
dem thermischen Widerstand aufgetragen wird. Unterschiedliche
Bauteile im System fithren dabei zu unterschiedlichen Steigungen in
der Strukturfunktion, wodurch sich die einzelnen thermischen Wi-
derstinde bestimmen lassen. Der Bereich mit unendlicher Steigung

in der Strukturfunktion entspricht dem Wéarmeiibergang in die Um-
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gebung, die ndherungsweise eine unendliche Warmekapazitdt auf-
weist. Der Wert des Widerstands an diesem Punkt stellt den thermi-

schen Gesamtwiderstand des Systems dar.

Zur thermischen Transientenmessung kommt das kommerzielle Sys-
tem T3Ster — Thermal Transient Tester der Mentor Graphics Corpora-
tion zum Einsatz [15]. Es weist eine Auflosung der Temperaturmes-

sung von * 0,01 °C bei einer zeitlichen Auflosung von 1 ps auf [16].

2.2.2 BESTIMMUNG OPTISCHER GROSSEN

Die optische Charakterisierung eines LED-Systems ist einerseits ent-
scheidend fiir die Beurteilung von dessen Leistungsfahigkeit in Form
von Lichtstrom und Lichtstarkeverteilung. Andererseits ist sie auch
fiir die Bestimmung des thermischen Widerstands notwendig, fiir die
die ins System eingebrachte Verlustleistung bekannt sein muss.
Durch die optische Messung wird die Strahlungsleistung der LED be-
stimmt, mit welcher in Verbindung mit der Messung der elektrischen
Eingangsleistung die in Warme umgesetzte Verlustleistung bestimmt
werden kann. Sind fiir die thermische Charakterisierung eines LED-
Systems keine Bezugswerte bekannt, wird daher eine optische Mes-

sung benotigt.

Die ortsaufgeloste Messung der Lichtstarke erfolgt mittels eines Go-
niophotometers. Daraus konnen die Abstrahlcharakteristik und der
Lichtstrom der vermessenen Leuchte bestimmt werden. Dazu nimmt

der Detektor, ein Photometer, Spektrometer oder eine CCD-Kamera,
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Detektor
LED-System “
— Ul E—

Abbildung 1.4: Virtuelle Kugelfliche bei der Messung mit einem Goniophotometer

das Messsignal an verschiedenen Winkelpositionen auf einer virtuel-
len Kugeloberflaiche um die zentral positionierte Lichtquelle herum
auf. In der Ebene wird der Detektor um den Winkel 8 zwischen 0°
und 180° bewegt wie Abbildung 1.4 zeigt. Die Ebene selbst wird iiber
den Winkel ¢ von 0° bis 360° gedreht. Je nach Winkelaufldsung steht
mit dem Messergebnis eine entsprechende Anzahl an Ebenen zur
Verfiigung. Die vier Hauptebenen werden durch die Angabe des ent-
sprechenden Winkels ¢ mit C0-, C90, C180 und C270 bezeichnet und
stellen die Abstrahlcharakteristik der Leuchte dar. Der gesamte Licht-
strom @ ergibt sich mit den einzelnen Messwerten der Lichtstarke I

aus der Integration {iber den Raumwinkel w gemafs [17] zu

D = f[(y, @)dw (1.6)

Fiir die im Rahmen der vorliegenden Arbeit durchgefiihrten opti-

schen Messungen wird ein Nahfeldgoniophotometer RIGO801 der
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TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH verwendet [18], das fiir Mess-

objekte mit einer Grofie von bis zu 30 cm eingesetzt werden dann.

2.3 THERMISCHE SIMULATIONEN

Ein unverzichtbares Werkzeug bei der Entwicklung von technischen
Systemen ist die rechnergestiitzte Simulation von physikalischen
Vorgéangen. Damit lassen sich Aussagen zum Verhalten von Modell-
systemen machen, bevor sie selbst als reale Systeme aufgebaut wer-
den. Die Entwicklungsphase wird dadurch vereinfacht, weil die Ent-
wicklung von realen Prototypen, deren Eigenschaften durch Messun-
gen bestimmt werden, auf virtuelle Prototypen, deren Eigenschaften
durch Simulationen bestimmt werden, verlagert wird. Die Entwick-
lung kann deshalb schneller und kostengiinstiger durchgefiihrt wer-
den, da Anpassungen einfacher erfolgen und deren Auswirkungen
auf das System schneller beurteilt werden konnen. Abhéangig von der
Entwicklungsaufgabe kommen rechnergestiitzte Simulationen in vie-
len technischen Gebieten zum Einsatz, wie beispielsweise zur Losung
mechanischer, optischer aber auch thermischer Fragestellungen, wie

sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit untersucht werden.

Klassische Methoden verwenden zur Beschreibung von Warmetrans-
portmechanismen Differenzialgleichungen auf Grundlage physikali-
scher Prinzipien, deren exakte Losung oft nur fiir einfache Geomet-
rien und Randbedingungen moglich ist. Fiir die Berechnung komple-
xer Systeme wird deshalb auf numerische Methoden ausgewichen.

Die Finite-Elemente-Methode (FEM) basiert dabei auf der Zerlegung
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des komplexen Systemmodells in kleine Volumenelemente (im drei-
dimensionalen Fall) fiir die eine einfache mathematische Beschrei-
bung moglich ist. In jedem Volumenelement wird das physikalische
Verhalten durch eine Ansatzfunktion beschrieben, welche zusam-
men mit der Geometrie und den Randbedingungen des Elements zu
einem Gleichungssystem fiihrt. Dessen Losung, bei nichtlinearen
Problemen meist durch iterative Verfahren ermittelt, ergibt die Werte
an den Knotenpunkten, das heifst an den Schnittpunkten des Netzes,
das die Volumenelemente beschreibt. Letztendlich werden daraus
die problemspezifischen Grofien abgeleitet, wie beispielsweise aus
den berechneten Temperaturen an den Knoten die War-

mestromdichte und der Temperaturgradient [19].

Die Genauigkeit der Ergebnisse hédngt dabei sowohl von der Diskre-
tisierung des Modells als auch von der Methode zur Losung der Dif-
ferenzialgleichungen ab. Die Auflosung des Netzes zur Zerlegung
muss hoch genug gewahlt werden, damit die Geometrie des System-
modells ausreichend genau abgebildet werden kann. Je feiner das
Netz, desto genauer die Losung. Ergibt eine Verfeinerung des Netzes
keine signifikante Anderung der Ergebnisse, kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Aufldsung ausreichend hoch ist. Dann lassen
sich zuverldssige Aussagen zum Verhalten des Systems, speziell auch

zur Warmeabfuhr, treffen.

Fiir thermische Simulationen im Rahmen dieser Arbeit wird die Soft-
ware Flow Simulation der Dassault Systemes Corporation in der Ver-

sion 2013/2014 eingesetzt.
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2.4 WARMETRANSPORTMECHANISMEN

Die Warmeabfuhr im LED-System erfolgt mittels der drei physika-
lisch gegebenen Warmetransportmechanismen Warmeleitung, Kon-
vektion und Warmestrahlung. Sie stellen die Grundlage fiir die Ent-
wicklung des thermischen Managements dar und beeinflussen die

Geometrie und Materialien des LED-Systems.

2.4.1 WARMELEITUNG

Der Warmetransport im Festkorper erfolgt durch Elektronen und
Gitterschwingungen. Makroskopisch betrachtet, konnen diese Vor-
gange vereinfacht beschrieben werden, in dem analog zur elektri-
schen Leitfahigkeit die thermische Leitfahigkeit A mit [A] = Wm™*K™*
definiert wird. Sie stellt im Fourier-Gesetz den Zusammenhang zwi-
schen einem Temperaturgradienten in einem Festkorper und der da-

raus folgenden Warmestromdichte G her [20].
q =—AVT 1.7)

Analog zum elektrischen Strom ldsst sich daraus der Warmestrom Q
mit [Q] =W von einem Bereich héherer Temperatur zu einem Be-

reich niedrigerer Temperatur definieren.
0= f GdA (1.8)

Werden zwei Flachen mit jeweils konstanter Temperatur angenom-

men, kann aus der Temperaturdifferenz und Q der zum elektrischen
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Widerstand analoge thermische Widerstand R, mit [R.,] = KW™!

zwischen diesen beiden Flachen berechnet werden.

Ry = F (1.9)
Da der thermische Widerstand der Warmeleitung R,p; zwischen den
beiden Flachen sowohl von der Geometrie als auch dem Material ab-
héngt, kann er aus der Leiterlange L, der Querschnittsfliche Ag sowie

der Warmeleitfahigkeit A bestimmt werden.

L

Rth/l = E (110)

Ein geringer thermischer Widerstand fiir die Warmeleitung wird des-
halb mit einer geringen Leiterlange und einem grofien Leiterquer-
schnitt erreicht, was die geometrischen Anforderungen an den Kiihl-
korper bestimmt. Eine hohe Warmeleitfahigkeit tréagt ebenso zu ei-
nem geringen thermischen Widerstand bei. Sie wird durch das
Kiihlkorpermaterial bestimmt und muss bei der Materialauswahl
entsprechend berticksichtigt werden. In Abbildung 1.5 ist die War-
meleitfahigkeit typischer Materialien, die in LED-Systemen vorkom-
men, dargestellt. Daraus wird die hohe Leistungsfahigkeit von Me-
tallen zur Warmeleitung mit Leitfdhigkeiten von einigen 100 Wm7K-!
ersichtlich, da hierbei freie Elektronen sehr stark zum Warmetrans-
port beitragen. Aber auch Aluminiumnitrid-Keramiken kénnen leis-
tungsfahige Alternativen sein, denn sie bieten zwar eine geringere
Warmeleitfahigkeit im Bereich von 100 Wm-K-, bringen jedoch den

Vorteil der elektrischen Isolation mit sich. Je nach Systemaufbau kann
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Luft | 0.026
PMMA | 0.19
FR4 | 03
Wasser | 0.6
Glas | 1
Warmeleitpaste || 5

Al203-Keramik 24

AIN-Keramik 110
Aluminium 230
Kupfer 400
Silber 420
0 100 200 300 400 500

Wairmeleitfahigkeit (Wm K1)

Abbildung 1.5: Warmeleitfahigkeit verschiedener Materialien bei einer Temperatur
von 30 °C

deshalb durch den Verzicht auf die bei metallischen Kiihlkorpern
notwendigen thermisch schlecht leitenden elektrischen Isolations-
schichten [21] der thermische Gesamtwiderstand gegebenenfalls ver-
ringert werden. Mit Fiillstoffen wie Keramik (elektrisch isolierend)
oder Graphit (elektrisch leitend) versehene und dadurch mit einer
Leitfahigkeit zwischen 2 Wm1K? und 25 WmK" thermisch ange-
passte Kunststoffe konnen dagegen fiir Systeme im geringen bis mitt-
leren Leistungsbereich ausreichend sein. Charakteristisch ist hierbei

die Anisotropie der thermischen Leitfdhigkeit, die aus der Orientie-
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rung der Fiillstoffe im Kunststoff folgt und beim Entwurf berticksich-
tigt werden muss. Herkommliche Kunststoffe, wie beispielsweise
PMMA, bieten eine fiir Entwarmungsaufgaben im LED-System mit
hoher Leistung zu geringe thermische Leitfahigkeit, weshalb im ther-

mischen Pfad nach Mdglichkeit auf sie verzichtet wird.

Der thermische Pfad in einem LED-System besteht im Allgemeinen
aus mehreren Komponenten mit unterschiedlichen Geometrien, Ma-
terialien und damit thermischen Widerstdnden. Die Berechnung des
thermischen Gesamtwiderstands eines Systems erfolgt abhéangig von
dessen Aufbau. Analog zu den Gesetzen der elektrischen Wider-
stande konnen die thermischen Widerstéande als in Reihe oder paral-
lel geschaltet angesehen werden. Die Reihenschaltung ergibt sich
dann, wenn der Warmestrom die einzelnen Komponenten nachei-
nander durchdringt. In diesem Fall berechnet sich der thermische Ge-

samtwiderstand R;j; aus der Summe der Einzelwiderstande.

N
Ring = Ripy + Repp + -+ Ry = Z Rip; (1.11)

i=1

Durchdringt der Warmestrom die Komponenten dagegen parallel,
wird der Gesamtwiderstand aus der Summe der inversen Einzelwi-

derstande berechnet.

1 1 1\t
R :( + + 4 ) = ZR . (1.12)
7 \Rens  Ren Renn ( ””)
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2.4.2 KONVEKTION

Die thermische Konvektion beschreibt die Warmetibertragung von
einer Festkorperoberflache auf ein Fluid, die dadurch erfolgt, dass
thermische Energie vom Festkorper auf die Teilchen im Fluid iiber-

geht. Diese Ubertragung wird beschrieben durch

Q = alo(Tr —Top) (1.13)

wobei o den Warmetibergangskoeffizienten, Ao die Festkorperober-
flache mit der Temperatur Ty und Ty die Fluidtemperatur beschreibt.
Der Wirmetibergangskoeffizient mit der Einheit [a] = Wm™2K™* be-
schreibt dabei die Effizienz des Warmeiibergangs und ist hauptsach-
lich abhéangig von den Stoffparametern und der Stromungsgeschwin-
digkeit des Fluids.

Der thermische Widerstand des Warmeiibergangs durch Konvektion
wird als Warmetiibergangswiderstand R, gemafs Gleichung (1.9)

bestimmt zu

1

— 1.14
iy (1.14)

Ripg =

Maf3geblich fiir einen geringen Warmeiiberganswiderstand sind des-

halb grofie Oberflachen und hohe Warmetibergangskoeffizienten.

Je nachdem wie die Stromungsgeschwindigkeit des Fluids entsteht,
wird zwischen zwei Féllen von Konvektion unterschieden. Bewegt

sich das Fluid aufgrund der Gravitation und des Dichteunterschieds,
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der durch die unterschiedlichen Temperaturen der Fluidteilchen ent-
steht, wird die Konvektion als natiirliche Konvektion bezeichnet. Im
Gegensatz dazu steht die erzwungene Konvektion, bei der die Stro-
mung durch eine dufiere Kraft, wie beispielsweise einen Liifter oder
eine Pumpe, verursacht wird. Aufgrund der hoheren Stromungsge-
schwindigkeiten ist der Warmetibergangskoeffizient bei erzwunge-
ner Konvektion im Vergleich zur natiirlichen Konvektion bei Gasen
um den Faktor 3 bis 5, bei Fliissigkeiten um den Faktor 5 bis 15 grofier
[20]. Fiir die Allgemeinbeleuchtung wird dennoch im Allgemeinen
auf die erzwungene Konvektion verzichtet, um die Fehleranfalligkeit

zu minimieren und Storgerausche zu vermeiden2

Tr

9| .

y

Abbildung 1.6: Stromungsgrenzschicht bei natiirlicher Konvektion an einer senk-
rechten Platte

2 Mehrere durch integrierte Liifter aktiv gekiihlte MR16-Retrofit-Systeme im Produkt-
portfolio der Philips GmbH wurden nach einiger Zeit durch passive Systeme ersetzt.
Zum Zeitpunkt dieser Arbeit ist lediglich noch ein aktiv gekiihltes System verfiig-
bar, welches im Datenblatt mit dem Hinweis ,,Beim Einsatz mehrerer 10 W Lampen
nebeneinander kénnen leichte Summgerausche horbar sein” versehen ist [23].
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Zur Berechnung der Strémungsverhaltnisse, die sich bei natiirlicher
Konvektion durch die Dichteunterschiede an einer senkrecht sehen-
den Platte ergeben, wird das Modell der Grenzschicht verwendet.
Das Fluid der Temperatur Tr wird durch die Temperatur der Platten-
oberflache T, erwarmt, so dass dessen Dichte abnimmt und eine Auf-
triebsstromung entsteht. Die Grenzschicht ist dabei so definiert, dass
die Stromung aufSerhalb der Grenzschicht nicht von der Platte beein-
flusst wird. Abbildung 1.6 zeigt ihren Verlauf an einer Platte der
Hohe h. Die Breite der Grenzschicht b; berechnet sich fiir Luft nach
[22] aus

1
z Ty — Tr) z3\* Ty — Tp) 23

2 _ 036 9B (To—Tr) Fiir 9B (To —Tr) > 1012 (1.15)
b; v? v?

Stehen sich zwei senkrechte Platten gegeniiber und formen einen
Stromungskanal, wird die Auftriebsstromung dann beeinflusst,
wenn der Abstand zwischen den Platten so gering ist, dass sich die
Grenzschichten beider Platten iiberlagern. Deshalb reduziert sich der
Warmeiibergang fiir geringe Plattenabstdnde. Dies muss insbeson-
dere bei der Auslegung von Kiihlkdrpern mit senkrechten Oberfla-

chen zur Warmeabfuhr berticksichtigt werden.

2.4.3 WARMESTRAHLUNG

Mit der Warmestrahlung erfolgt die Warmeiibertragung durch elekt-
romagnetische Wellen, die jeder Korper, dessen Temperatur {iber

dem absoluten Nullpunkt liegt, emittiert. Die spektrale Verteilung

31



GRUNDLAGEN LED-SYSTEM

der emittierten Strahlung wird durch das Plancksche Strahlungsge-
setz beschrieben. Fiir die Entwarmung von LED-Systemen ist die
Form des Spektrums jedoch nicht relevant, so dass zur Beschreibung
der Warmestrahlung die Beriicksichtigung des Energieaustauschs
ausreicht. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz beschreibt die von einem

Korper mit der Oberfldache Ay emittierte Energie als
Q = oeA,T* (1.16)

Hierin finden sich die Stefan-Boltzmann-Konstante
0 =567 -107® Wm?K~*, der Emissionsgrad ¢ sowie die Tempera-
tur T des Korpers in Kelvin. Der Emissionsgrad ist dabei die charak-
teristische Grofie der Warmestrahlung. Fiir einen idealen Schwarzen
Strahler nimmt er einen Wert von 1 an. Fiir richtungsunabhéangige,
nicht Schwarze Strahler, die als Graue Strahler bezeichnet werden,
stellt er den mit der Schwarzkorperenergieverteilung tiber alle Wel-
lenléngen gemittelten Emissionsgrad dar. Der Emissionsgrad ist ab-
hangig von Material und Oberfldchenbeschaffenheit und nimmt ty-
pischerweise Werte zwischen 0,02 und 0,98 an. Dabei weisen polierte
Metalle sehr kleine Werte auf, wahrend Kunststoffe und Lacke grofie

Emissionsgrade besitzen.

Gleichzeitig mit der Emission von Wéarmestrahlung absorbiert ein
Korper diese jedoch auch. Den Zusammenhang zwischen Emission
und Absorption stellt das Kirchhoffsche Strahlungsgesetz her, wel-

ches mit

e(LT) = a(A,T) (1.17)
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aussagt, dass beide Vorgange einander entsprechen [24].

Mit Gleichung (1.16) ergibt sich die Bilanz der Warmestrahlung eines
Korpers der Temperatur T,, der mit seiner Umgebung der Tempera-

tur T, iiber seine Oberfldche A, Energie austauscht zu
Q =oeAy(Td —TH (1.18)

Der thermische Widerstand der Strahlung wird mittels des Warme-

iibergangskoeffizienten a, ausgedriickt durch

1
aEAH

Rype = (1.19)

Aus den Gleichungen (1.18) und (1.19) berechnet sich der Warme-

iibergangskoeffizient zu

a, = oeT3(1 + x + x* + x3)
T, (1.20)
mit x = —
To
Dabei ist die starke Temperaturabhédngigkeit von a, zu beachten, die

wiederum den thermischen Widerstand beeinflusst.

Der Beitrag der Warmestrahlung ist in LED-Systemen fiir die Allge-
meinbeleuchtung aufgrund der geringen Oberflachentemperaturen
meist wesentlich kleiner als der der Konvektion. Deshalb wird er in
den thermischen Berechnungen in der vorliegenden Arbeit gegen-
iiber der Konvektion oftmals zunéchst vernachléssigt und erst bei de-

taillierter thermischer Betrachtung einbezogen.
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Nachdem die technischen Grundlagen zur Auslegung eines LED-
Systems erldutert sind, wird nachfolgend zunéachst auf das Produkt-
design von LED-Systemen eingegangen bevor die Natur als Vorbild
zur Verbindung von Technik und Design herangezogen wird. Die Ba-
sis dafiir bilden die Warmetransportmechanismen. Auf ihre formel-
maéflige Beschreibung fiir die betrachteten Geometrien folgen detail-

lierte thermische Simulationen zur Auslegung des LED-Systems.
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Kapitel 3

LOSUNGEN AUS DER NATUR

Die Orientierung an natiirlichen Vorbildern verspricht gleicherma-
fien Vorteile fiir die technische Funktion wie auch fiir die dsthetischen
Gesichtspunkte eines LED-Systems. Im folgenden Kapitel werden
deshalb zunichst Funktion und Asthetik betrachtet, bevor die kon-
krete Problemstellung analysiert wird. Den Weg zur Losung bereiten
die Bioinspiration und die daraus hervorgehende Warmeabfuhr nach
dem Vorbild der Natur. Die Beschreibung dieser fiir verzweigte Ge-
ometrien liefert eine Moglichkeit, die natiirlichen Strukturen gewinn-
bringend fiir LED-Systeme einzusetzen. Das dazu eingefiihrte Be-
rechnungsmodell wird im letzten Teil des Kapitels fiir unterschiedli-
che Konfigurationen mit den Ergebnissen thermischer Simulationen
verglichen. Es bildet die Grundlage fiir die Entwicklung eines bei-

spielhaften LED-Systems im anschlieSenden Kapitel.

3.1 FUNKTION UND ASTHETIK IM LED-SYSTEM

,Produktdesign beschéftigt sich mit der Entwicklung und Produk-
tion von unterschiedlichsten Gegenstanden mit den Mitteln und Pro-
zessen der Massenproduktion.” [25]. Das Produktdesign verkniipft
somit die Entwicklung eines Produktes eng mit den produktionstech-

nischen Moglichkeiten bei seiner Herstellung. Das Produktdesign
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von LED-Systemen muss gleichermafien zweierlei Funktionen erfiil-
len. Zum einen muss ihm eine dsthetische Form entspringen, die das
duflere Erscheinungsbild definiert, zum anderen muss es ebenso den
Anforderungen der LED-Technologie Rechnung tragen und die tech-
nischen Eigenschaften der Leuchte beriicksichtigen. Idealerweise
verbinden sich beide Anforderungen Asthetik und Funktion in jeder
einzelnen Komponente des Systems zu einer iiberzeugenden Syn-
these. Dennoch weisen die unterschiedlichen Komponenten unter-
schiedliche Gewichtungen beider Anforderungen auf. In der Allge-
meinbeleuchtung tragt das Leuchtengehduse meist vorwiegend zur
Asthetik bei, wihrend sich der Kiihlkorper und das Betriebsgerat der
LED hauptséchlich aus funktionalen Griinden im Produkt befinden.
Eine ausgewogene Gewichtung zwischen beiden Anforderungen ha-
ben oftmals Komponenten wie die Zuleitung oder die verbaute Optik
der LED. In Bezug auf die Optik riickt eine Besonderheit des Produkt-
designs von Leuchten in den Vordergrund. Eine Leuchte hat in der
Regel zwei Erscheinungsbilder, die Tag- und die Nachterscheinung.
Wahrend bei der Tagerscheinung davon ausgegangen wird, dass die
Umgebungsbeleuchtung ausreichend ist, um die Leuchte im ausge-
schalteten Zustand detailliert wahrnehmen zu konnen, ergibt sich die
Nachterscheinung bei dunkler Umgebung vornehmlich aus dem
Licht der eingeschalteten Leuchte selbst. Die Tagerscheinung gibt das
duflere Erscheinungsbild und damit in vielen Féllen die vollstandige
Asthetik wieder. Die primére technische Funktion des Aussendens
von Licht riickt dabei in den Hintergrund. Die Nachterscheinung re-
duziert dagegen die Asthetik auf den Lichtschein und stellt die pri-

mare technische Funktion der Leuchte in den Vordergrund.
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Im Produktdesign von Leuchten wird das Verhéltnis zwischen &sthe-
tischer und technischer Funktion stark vom Anwendungsgebiet der
Leuchte bestimmt. Sind durch die Anwendung strenge technische
Merkmale zu erfiillen, ist der Gestaltungsspielraum fiir die &stheti-
sche Funktion begrenzt. Die normativen Kriterien und technischen
Vorgaben fiir StrafSenbeleuchtung verhindern beispielsweise eine be-
liebige Formgebung von Leuchten fiir diesen Einsatzzweck. Die kon-
kreten technischen Anforderungen an Innenleuchten sind meist ge-
ringer, konnen jedoch beispielsweise fiir Biirobeleuchtung durchaus
zu Einschrankungen fiihren, die der asthetischen Funktion gegen-
iiberstehen. Dagegen sind die Vorgaben fiir Wohnraumbeleuchtung
vorwiegend durch die Nutzerakzeptanz gegeben. Die dsthetische
Funktion kann in diesem Anwendungsfall die technische Funktion
annahernd vollstandig eliminieren. Dieses Extrem fiihrt zur reinen
Dekorationsbeleuchtung, die ausschliefllich aus &dsthetischen Griin-

den Licht aussendet, nicht um den Raum zu erhellen.

3.2 PROBLEMSTELLUNG

Ein hochwertiges LED-System fiir die Allgemeinbeleuchtung muss
notwendigerweise mehrere Eigenschaften aufweisen: Es muss effi-
zient, zuverlassig und leistungsstark genug sein, um fiir typische Be-
leuchtungssituationen im Wohnraum eingesetzt werden zu kénnen.
Gleichzeitig muss es eine dsthetische Anmutung aufweisen. Die Pro-

duktgestalt muss deshalb den Produktnutzwert und die technischen
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Produkteigenschaften in geeigneter Art und Weise mit zweckfreien

Werten wie der Qualitédt der Erscheinung verbinden.

Die Zuverlassigkeit, die Leistungsfahigkeit und die Effizienz eines
LED-Systems hangen von dessen einzelnen Komponenten ab. Fallt
eine Komponente aus, ist das gesamte System betroffen. Ebenso tra-
gen die Leistungsfahigkeit und die Effizienz einer jeden Komponente
zur Leistungsfahigkeit und Effizienz des Gesamtsystems bei. So setzt
das elektrische Betriebsgerat eingangsseitig die Netzspannung nicht
verlustfrei auf das von der LED benétigte Niveau um. Weiterhin lie-
fert die damit betriebene LED einen entscheidenden Beitrag zur Leis-
tungsfahigkeit und Effizienz des Systems, da ihre Belastbarkeit und
Lichtausbeute von der verwendeten Halbleitertechnologie abhangen.
Durch die thermodynamischen Vorgéange im Halbleitermaterial wer-
den sie auflerdem von der Betriebstemperatur beeinflusst (Kapitel
2.1.2). Des Weiteren beeinflusst die Auskoppeleffizienz der Licht-
quelle, das heifst der Anteil vom gesamten im Halbleiter erzeugten
Licht, der emittiert wird, die Leistungsfahigkeit und Effizienz. Die Ef-
fizienz der Optik wiederum beschreibt den Anteil des emittierten

Lichts, der in der gewiinschten Zielflache eintrifft.

Beim Entwurf eines zuverlassigen, leistungsfahigen und effizienten
LED-Systems miissen alle diese Komponenten beriicksichtigt und
entsprechend ausgelegt werden. Aus asthetischer Sicht sind jedoch
vor allem die thermischen und elektrischen Komponenten des LED-
Systems von Bedeutung, da sie meist einen grofien Teil des Systems
einnehmen und deshalb die gestalterische Erscheinung stark beein-

flussen. Wahrend das Betriebsgerdt in vielen Fallen mittels einer
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elektrischen Verbindung von der eigentlichen Leuchte und ihrer Er-
scheinung entkoppelt werden kann, indem es beispielsweise in ei-
nem Baldachin oder im Steckernetzteil platziert wird, miissen die
Komponenten des thermischen Managements in direktem Kontakt
zur LED stehen. Eine gestalterische Entkopplung von Leuchte und
Komponenten zur Entwarmung ist nur durch aufwandige Systeme,
wie beispielsweise die Fliissigkeitskiihlung oder Heatpipes, moglich
und fiir LED-Systeme der Allgemeinbeleuchtung in der Regel nicht
umsetzbar. Das thermische Management ist deshalb das wesentliche
Bindeglied zwischen der technischen Funktion der Leuchte und ihrer

asthetischen Erscheinung.

Ein auf Effizienz, Zuverldssigkeit und Leistungsstdrke ausgelegtes
LED-System weist aufgrund der physikalischen Gegebenheiten zur
Warmeabfuhr, zwingend einen ausreichend dimensionierten und da-
mit im Verhaltnis zur Lichtquelle grofien Kiihlkorper auf. Ein dsthe-
tisch hochwertiges LED-System wird diesen notwendigen Kiihlkor-
per im Allgemeinen nicht beinhalten, sondern ihn beispielsweise ver-
kleinert, verformt oder in einem Leuchtengehduse verborgen
aufweisen. Die technischen FEigenschaften der Leuchte werden
dadurch beeinflusst. Ein LED-System stellt deshalb immer einen
Kompromiss zwischen leistungsfihiger Technik und &sthetischem
Erscheinungsbild dar. Die Qualitdt dieses Kompromisses tragt dabei
entscheidend zum erfolgreichen Entwurf eines LED-Systems bei. Es
stellt sich deshalb die Frage, wie es gelingt, ein leistungsfahiges ther-
misches Management mit einer dsthetisch hochwertigen Erscheinung

zu vereinen, um so ein herausragendes LED-System zu entwerfen.
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Der Kiihlkorper weist einerseits Eigenschaften auf, die sich jeweils
nur auf die technische beziehungsweise die dsthetische Anforderung
auswirken, wie beispielsweise die Anbindung an die anderen Sys-
tem-Komponenten, hauptsachlich an die LED selbst, oder die farbli-
che Gestaltung. Andererseits wird der Kiihlkorper beschrieben durch
seine Form und sein Material. Beides bestimmt sowohl seine techni-
sche Leistungsfahigkeit als auch seine adsthetische Qualitat und hat
damit gleichzeitig Einfluss auf beide Anforderungen. Die Problem-
stellung lasst sich deshalb als Frage nach den Eigenschaften formu-
lieren, die ein Kiihlkdrper aufweisen muss, um den technischen und
asthetischen Anforderungen an ein LED-System in der Allgemeinbe-
leuchtung gleichermafien gerecht zu werden. Ergénzt wird diese Fra-
gestellung durch die notwendige Herstellbarkeit der Losung. Denn
nur dann kann der Kiihlkérper im hochwertigen LED-System einge-

setzt werden.

3.3 BIOINSPIRATION

Das Finden von Losungen basiert immer auf einer Vielzahl von Ein-
fliissen, die es ermoglichen Bekanntes neu zu verkniipfen und wei-
terzuentwickeln und so angepasste und verbesserte Eigenschaften zu
erreichen. Im Hinblick auf die Notwendigkeit der gleichzeitigen Er-
fiilllung der beiden Anforderungen technische Leistungsfihigkeit und
hochwertige Asthetik, ist der Blick auf das Bekannte offensichtlich der
Blick in die Natur. Denn die Natur bietet beides.
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Die Natur tibertrifft mit der Leistungsfdhigkeit ihrer Organismen
und Okosysteme auf vielen Gebieten alle bisher verfiigbaren techni-
schen Losungen. Sparsamkeit und Effizienz sind die Ziele des evolu-
tiondaren Anpassungsprozesses, der bestandig zu optimierten Losun-
gen mit geringem Energie- und Materialaufwand fiihrt. Gegeniiber
ineffizienteren Alternativen ist diese Ressourceneffizienz ein iiberle-
benswichtiger Vorteil bei einem begrenzten Angebot an beispiels-
weise Nahrstoffen, Raum oder Licht. Die Natur mit ihren spezifi-
schen Anforderungen fiir eine spezielle Funktion eines bestimmten
Lebewesens und die Nutzenfunktion der Technik unterscheiden sich
jedoch beachtlich. Deshalb konnen aus der Natur innovative Ansitze
und allgemeine Prinzipien abgeleitet werden, um Wege zur Losung
technischer Probleme zu erschliefSen. Jedoch kénnen die Naturprin-
zipien zur technologischen Umsetzung dabei nicht kopiert, sondern
miissen abstrahiert werden [26]. Das Nutzen dieser Impulse aus der
Biologie kann in der Technik vielfach zu erfolgreichen Lésungen fiih-
ren. Es gilt hierbei die beste technische Losung zu finden, indem man
sich von der Natur inspirieren lasst. Hierfiir finden sich unzahlige
Beispiele von der Strukturoptimierung von Bauteilen [27], iiber die
Verbesserung von Sonarsystemen [28], bis hin zu Gebdudefassaden
[29] und Klettbander [30].

Ebenso wie die Natur zu technischen Problemldsungen inspirieren
kann, kann sie jedoch auch Vorbild fiir hochwertige Produkterschei-
nungen sein. Denn natiirliche Strukturen folgen oftmals einer beson-
deren Schonheit. Ob diese daraus entsteht, dass der Mensch unent-

wegt von natiirlichen Dingen umgeben ist und ihm deren Gestalt
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deshalb schon erscheint, oder ob es sich hierbei um eine intrinsische
Schonheit handelt, ist offen. Nichtsdestotrotz ist der Erfolg von na-
tiirlich beeinflusstem Design mit vielen Produkt-Beispielen belegbar.
Die Vielfalt der Natur spiegelt sich dabei in der Vielfalt der Art und
Weise wieder, wie die Natur das Produktdesign inspiriert. So finden
sich neben geometrisch regelméafiigen Strukturen und fluiden, orga-
nischen Formen auch von der Natur abgeleitete Herstellungspro-
zesse oder Materialien, die als Vorbild fiir die Gestalt von Produkten
dienen. Dabei ist dieses Vorbild keinesfalls eine voriibergehende Mo-

deerscheinung, sondern besteht bereits seit vielen Jahrzehnten.

Abbildung 1.7: Organische Form: Vase Savoy, Alvar Aalto, 1939

Alvar Aaltos Vase Savoy aus dem Jahr 1939 (Abbildung 1.7) stellt bei-
spielsweise eine Ikone der natiirlichen Formen dar und markiert den

Anfang einer Hochphase des organischen Designs. Denn die an der
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Natur orientierte Gestaltung scheint besonders in Krisenzeiten aktu-
ell zu werden, da sie einen harmonischen Ausgleich zu einer beunru-
higend erscheinenden Umwelt bieten kann [31]. Vor allem in der ak-
tuellen Situation, in der die Umweltverschmutzung und Klimaerwaér-
mung von vielen Teilen der Gesellschaft als besorgniserregend
wahrgenommen werden, wird ein weiterer Aspekt deutlich. So spre-
chen an der Natur orientierte Formen auch das 6kologische Bewusst-
sein an, bringen eine energiebewusste Lebensweise zum Ausdruck
und bedienen sich dem allgemein gesteigerten Interesse an nachhal-
tigen, ressourcenschonenden Produkten, besonders wenn die techni-
schen Eigenschaften diese gestalterische Aussage unterstiitzen. Nicht
zuletzt kann dabei die besondere emotionale Wirkung natiirlich in-
spirierter Formen zum Tragen kommen. Diese verleiht dem Produkt
eine Faszination, die von dessen bekanntem natiirlichem Ursprung
ausgeht und deshalb beim Betrachter unmittelbar einsetzt. Ebenso
vermittelt das nach der Natur entworfene Produkt das Bionische Ver-
sprechen [32] und damit eine besondere Qualitdt der Losung, die sich

in der Evolution tiber Millionen von Jahren durchgesetzt hat.

LED-Systeme, die mit hoher Effizienz und Langlebigkeit auf Nach-
haltigkeit ausgelegt sind, stellen mit der Notwendigkeit einer quali-
tativ hochwertigen technischen Losung und eines hohen dsthetischen
Werts eine ideale Anwendung dar, um Vorbilder aus der Natur ge-
winnbringend in Produktentwicklungen umzusetzen. Richtig einge-
setzt profitieren sie von allen Vorteilen, die die Bioinspiration mit sich

bringt und bieten potenziell nicht zu {ibertreffende Losungen.
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3.3.1 WARMEABFUHR NACH DEM VORBILD DER NATUR

Die Verwendung natiirlicher Vorbilder verspricht erfolgreiche tech-
nische Systeme bei verschiedensten Fragestellungen. Speziell auch
fiir die Warmeabfuhr wurden in der Vergangenheit durch den Blick
in die Natur Losungen gefunden, die eine hohe Leistungsfahigkeit
bieten. Hierbei standen bisher vor allem Systeme fiir die Fliissigkeits-
kithlung im Vordergrund, die durch die Anpassung der Geometrie
und Anordnung der Kiihlkandle verbessert wurden. So zeigt bei-
spielsweise [33] die Minimierung der Pumpleistung in baumartigen
Leitungsnetzen unter verschiedenen Randbedingungen, wie Volu-
men-, Flachen- oder Langenbeschrankungen. Unter Beriicksichti-
gung der kiirzesten Leitungsldnge werden in [34] baumartige Netze
entwickelt, die in verschiedenen Konfigurationen Verbindungen
zwischen unterschiedlichen geometrischen Anordnungen von Start-
und Endpunkten herstellen. Dabei wird auf die geometrische Kon-
struktion mittels regelmafliger Sechsecke zuriickgegriffen, die die Er-
stellung einer giinstigen Anordnung der Leitungen zur Verbindung
einer Flache mit einem Punkt erlauben. Zur Unterstiitzung der The-
orie werden empirische Beobachtungen angefiihrt. Eine umfassende
Analyse der grundlegenden Vorgehensweise erfolgt erganzend in
[35]. Baumartige Netzwerke aus Mikrokanalen werden in [36] analy-
siert. Hierbei wird der Einfluss der Kanalbreite und des Winkels zwi-
schen den Kanadlen auf den Druckverlust und die Gleichmafligkeit
der Stromung mittels numerischer Simulationen untersucht. Alle Stu-

dien kommen zu dem Schluss, dass durch die baumartige Anord-
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nung der Kiihlkandle Vorteile entstehen, die die Effizienz der Lei-
tungsnetze steigern. Eine praktische Umsetzung einer solchen An-
ordnung findet sich beispielsweise fiir die Kithlung von Hochleis-
tungselektronik in [37], [38] oder auch beim sogenannten Direct Li-
quid Jet-Impingement Cooling, wobei mittels Wasser eine Leistung von
420 Wem? abgefiihrt werden kann [39]. Die Baumstruktur tragt hier-
bei zur hohen Gleichmafiigkeit bei geringem Druckverlust bei und
ermdglicht so die effiziente Warmeabfuhr bei hohen Leistungen

durch Fliissigkeiten.

In seltenen Anwendungen kommen baumartige Strukturen auch fiir
die Entwarmung mit Luft zum Einsatz, wobei sie hauptséchlich der
erzwungenen Konvektion bei Prozessorkiihlkorpern dienen. Hierbei
wird die Durchstromung der Struktur aktiv mittels Liifter unter-
stiitzt, um die Warmeabfuhr zu erhdhen. Im Vergleich zu passiven
Losungen ergeben sich ganzlich andere Geometrien, die sehr enge
Stromungskanile aufweisen und daher ungeeignet fiir den Einsatz
bei freier Konvektion sind [40] [41]. Speziell fiir die Anwendung mit
grofiflachigen LED-Modulen wurden bereits radiale Kiihlkorper un-
ter freier Konvektion untersucht. In [42] wurde eine kreisformige Ba-
sisplatte mit Rippen bestiickt, um die Warmeabfuhr zu gewahrleis-
ten. Mit zunehmendem Abstand vom Mittelpunkt wurde dabei die
Anzahl an Rippen erhoht. Dadurch entsteht ein dhnlicher Effekt wie
durch die Verzweigung, obwohl die Rippen nicht unmittelbar mitei-
nander verbunden sind. Es wurde simulativ wie auch experimentell

gezeigt, dass diese Anordnung die Leistungsfahigkeit steigert. Auf-
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grund der notwendigen Basisplatte iiber den kompletten Durchmes-
ser des Kiihlkorpers wird hierbei jedoch die natiirliche Konvektion
eingeschréankt. Die vorgeschlagene Struktur ist deshalb nur dann ge-
winnbringend einsetzbar, wenn die LED oder das LED-Modul kei-
nen wesentlich geringeren Durchmesser als den Durchmesser des
Kiihlkorpers aufweisen. Dariiber hinaus bringt die verwendete An-
ordnung keinerlei dsthetischen Vorteil, da der baumartige Charakter,
der technisch existiert, durch die unverbundenen Rippen nicht offen-
sichtlich wird. Im Gegensatz dazu steht bei designorientierten Leuch-
ten fast ausschlielich die Asthetik im Vordergrund. Beispielsweise
in Tom Dixons Leuchte Fin [43] wird die Baumstruktur als Design-
merkmal genutzt, auch wenn sie dem Betrachter nur zuriickhaltend
dargestellt wird. Sie begtinstigt aufgrund ihrer Ausformung mit sehr
engen Stromungskanélen jedoch nicht die freie Konvektion. Mit der
im Jahr 2013 erstmals von Artemide prasentierten Leuchte Florensis
wird die verzweigte Struktur aufgegriffen. Wenn auch in erster Linie
designorientiert, beriicksichtigt ihre baumahnliche Form wichtige
technische Aspekte zur Warmeabfuhr und setzt diese in einem spa-
nend nachbearbeiteten, stranggepressten Kiihlkérper aus Alumi-
nium [44] um. Auch Tobias Graus LED-Leuchte Falling bezieht sich
mit der Tropfenform auf eine Form aus der Natur [45]. Mit hohem
dsthetischem Wert schopft sie aufgrund einer geringen Oberflache je-
doch nicht das vollstandige Potenzial zur Warmeabfuhr aus, das im

eingenommenen Bauraum liegt (vergleiche Kapitel 4.4).
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3.4 LOSUNGEN FUR DAS LED-SYSTEM

Vorhandene Produkte zeigen zwar das Potenzial natiirlicher Vorbil-
der aber keine fiir das LED-System in der Allgemeinbeleuchtung op-
timal entwickelte Losung. Im folgenden Abschnitt werden deshalb
anfangs die technischen Probleme im LED-System erfasst, bevor auf
die aus der Natur gewonnenen Losungsansitze eingegangen wird.
Die explizite Beriicksichtigung der Asthetik bleibt zunichst auen
vor, denn mit der Verfolgung natiirlicher Prinzipien ist zu erwarten,

dass sie den gefundenen Losungen in gewissem Mafs immanent sind.

3.4.1 PROBLEME DER WARMEABFUHR

Die Warmeabfuhr im LED-System bedient sich den bekannten War-
metransportmechanismen Warmeleitung, Konvektion und Warme-
strahlung. Die beim Betrieb der LED entstehende Verlustleistungs-
warme wird in das System eingekoppelt. Der direkte Warmepfad von
der LED an die Umgebung ist vernachlassigbar, da der thermische
Widerstand dieses Pfads mehr als eine Grofsenordnung grofser ist als
der durch den Kiihlkorper [21]. Die Warmeabfuhr erfolgt deshalb
hauptsachlich von der Lichtquelle ausgehend iiber den Kiihlkoérper
an die Umgebung. Je hoher die Verlustleistung in der LED, desto gro-
Ber der Warmestrom, der durch die Komponenten des Systems abge-
fithrt werden muss. Aufgrund der geringen Baugrdfle von Hochleis-
tungs-LEDs ist die Einkopplung der Verlustleistung in den Kiihlkor-

per auf eine kleine Flache beschrankt. In Tabelle 1.1 sind die fiir die
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Waérmeabfuhr relevanten Grofen beispielhaft fiir eine zum Zeitpunkt
dieser Arbeit aktuelle Hochleistungs-LED aufgefiihrt. Die maximale
Verlustleistung berechnet sich dabei aus der gegebenen maximalen
elektrischen Eingangsleistung und des emittierten Lichtstroms unter
Beriicksichtigung des Emissionsspektrums. Die angegebene Flachen-
leistungsdichte von bis zu 80 Wem2 entspricht einem Vielfachen der
einer herkdmmlichen elektrischen Herdplatte mit 10 Wem? bis
20 Wem2. Die Warmespreizung erfolgt grofitenteils im Kithlkorper
auf dem Warmepfad zwischen Leistungseinkopplung und der Ab-

fuhr an seinen Oberflachen.

Tabelle 1.1: Fiir die Warmeabfuhr relevante Eigenschaften einer Hochleistungs-LED
(Osram Oslon Square GW CSSRM1.PC) [46]

von typ bis
GrofSe thermisches Pad (mm?) 2,70
Lichtstrom (Im) 395 353 312
Leistung elektrisch (W) 2,70 2,85 3,20
Effizienz (Poptisch/Pelektrisch) 0,49 0,41 0,32
Verlustleistung (W) 1,39 1,68 2,17
Verlustleistungsdichte (W cm?) 51,48 62,22 80,37
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Beim Entwurf des Kiihlkorpers miissen die Abhangigkeiten zwi-
schen seinen Eigenschaften und den drei Warmetransportmechanis-
men beriicksichtigt werden. Diese Abhdngigkeiten folgen aus den
Gleichungen zum Warmetransport und werden im Folgenden fiir

den eingeschwungenen, stationédren Fall betrachtet.

Um die Warmeleitung im Kiihlkorper zu begiinstigen, muss ein Ma-
terial mit hoher Warmeleitfahigkeit 1 gewahlt werden. Aufierdem
tragen geringe Materialdicken L, das heifst kurze Warmepfade, und
grofie Querschnittsflichen A, zu einem hohen Warmetransport
durch Leitung bei (Gleichung (1.10)). Die Konvektion ist hauptsach-
lich von der Oberflache des Kiihlkorpers A, und dem Warmetiber-
gangskoeffizienten a zwischen der Oberflache und dem Fluid der
Umgebung abhingig (Gleichung (1.14)). In die Berechnung des War-
metiibergangskoeffizienten gehen die Stromungsverhaltnisse und da-
mit die Geometrie des Stromungskanals ein. Die Warmeabfuhr durch
Warmestrahlung wird durch die einhiillende Oberfldche sowie die

Oberflachenbeschaffenheit bestimmt (Gleichung (1.19)).

Die Auslegung einer Kiihlkorpergeometrie muss sich deshalb haupt-
sédchlich mit den Flachen des Kiihlkérpers beschéftigen. Wahrend die
Querschnittsflache die Warmeleitung von der Quelle an die Kiihlkor-
peroberfldachen beeinflusst, bestimmen die AufSenflachen mafigeblich
die Konvektion. Die einhiillende Oberfldche hat wiederum eine di-
rekte Auswirkung auf die Warmeabfuhr durch Strahlung. Erganzend
dazu muss die Warmeleitfahigkeit des Materials und die Lange des
thermischen Pfades beriicksichtigt werden. Die Grofle und Anord-

nung der Flachen ist deshalb entscheidend fiir die Leistungsfahigkeit
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eines Kiihlkorpers, denn sie beeinflussen die Warmeabfuhr durch

alle Mechanismen.

3.4.2 NATURLICHE LOSUNGEN

Die Natur bietet vielerlei Vorbilder fiir besondere Formen und damit
fiir die Anordnung von Oberflachen. Die Griinde fiir das Entstehen
dieser Architekturen sind vielféltig und zweckmaéfig zur Erfiillung
bestimmter Funktionen. So dient beispielsweise die einfliigelige
Form der Frucht des Ahorns der Autorotation beim Herabfallen und
damit einer weiten Verteilung der Friichte. Die sechseckige Form von
Bienenwaben ermoglicht mit geringstem Materialaufwand das grofst-
mogliche Volumen bei gleichzeitig sehr hoher Stabilitat zu erzeugen.
Legt man das Augenmerk auf Transportmechanismen in der Natur,
so finden sich beispielsweise Adersysteme zum Transport von Blut
oder Blattnerven und Wurzelsysteme wie in Abbildung 1.8 zum Aus-
tausch und dem Transport von Nahrstoffen sowie der mechanischen
Verstarkung der Pflanzenstruktur. Auch wenn die Formen sich selbst
innerhalb derselben Pflanzenart, durch Umwelteinfliisse gelenkt, un-
terscheiden, sind die grundlegenden Muster die gleichen. Die Ge-
meinsamkeit dieser transportorientierten Formen ist offensichtlich
die verzweigte Struktur. Mit ihr bildet die Natur Systeme, welche als
Vorbild fiir den effizienten Warmetransport dienen konnten. Denn
der Austausch von Nahrstoffen ldsst sich in gewisser Weise mit dem

Warmeaustausch bei der Konvektion vergleichen, wahrend der
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\

Abbildung 1.8: Wurzelarchitektur des Ameisenbaums (Cecropia obtusa) nach [45]

Transport von Nahrstoffen analog zur Warmeleitung betrachtet wer-
den kann. Die verzweigte Geometrie erscheint aus diesem Grund ge-
eignet und wird hinsichtlich ihrer Leistungsfahigkeit zur Warmeab-

fuhr genauer untersucht.

Ein grundlegendes Modell aus der Botanik stellt das Pflanzen-Archi-
tekturmodell von Schoute dar. Es basiert auf der zweifachen Ver-
zweigung, das heifst, dass mit jeder Verzweigung am Ast zwei neue
Aste entstehen. Abbildung 1.9 verdeutlicht diesen Vorgang im
Wachstumsschema einer Pflanze. Diese Architektur findet sich bei-

spielsweise bei Doumpalmen wieder.
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# nicht beendetes Wachstum
# beendetes Wachstum
(z.B. endstandige Infloreszenz)

a)

Abbildung 1.9: Pflanzenarchitektur nach dem Modell von Schoute
a) Verzweigungsschema (nach [45]) b) Skizze Doumpalme (Hyphaene thebaica)

Aus thermischer Sicht bietet die Verzweigung den Vorteil von grofsen
Flachen zur Warmeabfuhr durch Konvektion, denn mit jeder Ver-
zweigung erfolgt ein Oberflachenzuwachs. Des Weiteren werden die
Flachen durch die Verzweigung gleichmifiig verteilt und es entste-
hen gleichméfiige thermische Pfade von der Wurzel bis an die aufle-
ren Flachen. Zur mathematischen Beschreibung des damit verbunde-
nen thermischen Widerstands wird im Folgenden ein vereinfachtes
Modell aufgestellt. Es beriicksichtigt die Warmeleitung im verzweig-
ten Ast sowie die Konvektion an dessen Oberfliche und lasst
dadurch eine Aussage iiber die Leistungsfahigkeit der verzweigten

Architektur zur Warmeabfuhr zu.

NICHT VERZWEIGTER AST

Fir den Energieeinsatz fiir den Festkorper allgemein gilt mit der
Wairmekapazitit ¢, und der pro Masseeinheit zu- oder abgefiihrten

Energie é
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aT
ecy 5, = AVVT + oé (1.21)
mit
VvT = 62T ot + = o 1.22
9x? ay 0z2 (122)

Wird zunéchst der stationdre Fall in einem nicht verzweigten Ast der
Léange L betrachtet und dabei der Energieverlust im Ast durch War-
meleitung gemaf dem Fourier-Gesetz sowie die durch Konvektion
abgefiihrte Energie beriicksichtigt, vereinfacht sich Gleichung (1.21)
gemaf3 [20] zu

d’T aU

Neben der Querschnittsfliche des Asts 4, fliefit in Gleichung (1.23)
auch dessen Umfang U als Summe aus zweifacher Hohe und zweifa-
cher Breite ein. Mit den Randbedingungen eines Asts mit der endli-
chen Lange L, dessen Warmeableitung am Ende durch den thermi-
schen Widerstand R,y erfolgt, lasst sich der thermische Widerstand
des Asts berechnen zu

_ AT 1 sinh(nL) + m Rypg cosh(nl)
" Py~ mcosh(nL) + m Ry sinh(nL)

av —/UAA 125
AAQ'm_ a 0 (1.25)

(1.24)
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Gleichung (1.24) beschreibt somit den Zusammenhang zwischen
dem thermischen Widerstand des nicht verzweigten Asts, seiner Ge-

ometrie und dem thermischen Widerstand am Astende R.

VERZWEIGTER AST

Wird ein Ast gemafl dem Modell von Schoute verzweigt, so entstehen
mit jeder Verzweigung zwei neue Teildste. Die maximale Anzahl der
Verzweigungsstufen im betrachteten Ast soll mit im bezeichnet wer-
den, die Anzahl der neuen Teilaste je Verzweigung mit v (Modell von
Schoute: v = 2). R;y; stellt den thermischen Widerstand eines jeden
Teilasts, das heif3t der Teil eines Asts, der sich zwischen zwei Ver-
zweigungen befindet, dar. Dabei nummeriert i = 0..i,,4, die in der
Berechnung zu beriicksichtigenden Teildste auf dem Warmepfad bei
der Wurzel beginnend. Die Voraussetzung zur Berechnung von
R;p; ist, dass der Widerstand bekannt ist, der dem Teilast nachfolgt.
Denn dieser thermische Endwiderstand R;,g; beeinflusst den thermi-
schen Widerstand des Teilasts gemafs Gleichung (1.24). Abbildung
1.10 zeigt diese Abhédngigkeit fiir einen beispielhaften Teilast mit den
angegebenen Eigenschaften. Hierbei wird der thermische Wider-

stand

des Teilasts in Abhédngigkeit von der Warmeleitfahigkeit des Astma-
terials und dem thermischen Endwiderstand dargestellt. Der thermi-
sche Widerstand des Asts fallt kontinuierlich mit steigender Warme-

leitfahigkeit ab. Der Grenzfall, dass kein thermischer Endwiderstand
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Abbildung 1.10: Thermischer Widerstand eines Teilasts in Abhangigkeit vom Wider-
stand an dessen Ende; typische Astgeometrie mit Lange 40 mm, Hohe 40 mm, Breite
5 mm und Warmeiibergangskoeffizient 10 Wm2K-! an den Oberflachen

besteht, das heifst Ry, = 0, wird dabei durch die blaue Kurve darge-
stellt. Dieser Abfall wird durch einen vorhandenen Endwiderstand
reduziert, der die Aufspaltung der Kurven bedingt. Je h6her die War-
meleitfahigkeit des Astmaterials ist, umso grofler wird dabei der Ein-
fluss des Endwiderstands. Denn mit zunehmender Warmeleitfahig-
keit nimmt der thermische Widerstand im Teilast selbst ab und der
zum Astende transportierte Warmestrom zu. Abbildung 1.10 zeigt
aufserdem, dass der thermische Widerstand des Teilasts fiir R,z > 0

gegen einen endlichen Wert strebt. Dieser hangt sowohl von R, als
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auch von der Astgeometrie ab. Fiir den Grenzfall, dass die Astgeo-
metrie keinen Beitrag zur Warmeabfuhr leistet, strebt R, gegen Ry
flir A — oo. Der praxisrelevante Grenzwert gegen den der thermische
Widerstand fiir einen groflen thermischen Endwiderstand strebt,
ergibt sich aus dem Fall, dass R,z gegen unendlich strebt. Aus Glei-
chung (1.24) folgt damit

1
Ren = mtanh(nL) (1.26)
i=0 i=1 (=2 =i

Rino Ringo = Rema Rine1 = Renz

Abbildung 1.11: Rekursive Berechnung des thermischen Widerstands eines mehr-
fach verzweigten Asts mit v =2 und imx =2
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Zur Berechnung des thermischen Widerstands eines Teilasts wird
demnach immer der thermische Widerstand des nachfolgenden Teil-
asts benotigt. Dieser entspricht gerade dem thermischen Widerstand
der nachfolgenden Teilédste Ry;41, so dass der thermische Wider-
stand des gesamten Asts aus der rekursiven Berechnung der thermi-
schen Widerstande der Teiléste folgt. Abbildung 1.11 stellt die ther-
mischen Widerstande in einem Ast mit imx =2 dar. Bei der Berech-
nung des thermischen Widerstands des letzten Teilasts (i = i, = 2)
ist es notwendig den thermischen Widerstand am Ende dieses Teil-
asts zu kennen. In der Praxis kann dieser Widerstand als sehr grof3
angenommen werden, da er lediglich die Warmeabfuhr durch die
Endflache des Teilasts beschreibt [20]. Fiir den thermischen Wider-
stand des letzten Teilasts folgt deshalb die Berechnung aus Gleichung
(1.26). Unter Beriicksichtigung der Anzahl an neuen Teildsten pro
Verzweigung v kann der thermische Widerstand des gesamten Asts

R, in Abhéngigkeit von i berechnet werden:

1 1
v tanh(mL;)
1 sinh(m;L;) + n; Repipq cosh(m;L;)
n_icosh(miLi) + n; Repigq Sinh(m;L;)
1 1 sinh(m;L;) + n; Rypirq cosh(m;L;)

vn; cosh(m;L;) + n; Repiy1 sSinh(m;L;)

Ui . ’
m; = ;;‘,Agi Ny = aiUi/L-AQi (128)

fallsi=1iy,ay

fallsi=0 (1.27)

onst

mit
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Der thermische Widerstand ist neben der Warmeleitfahigkeit des
Astmaterials von den geometrischen Eigenschaften der Teilédste ab-
hangig. Dabei gehen die Abmessungen der Teilaste durch U und A,
direkt in Gleichung (1.27) ein, wiahrend mit dem Warmeiibergangs-
koeffizienten a; der konvektive Warmetiibergang von den Kiihlkor-
peroberflachen an die umstromende Luft einbezogen wird. Dieser
héngt wiederum von der Geometrie des Kiihlkorpers selbst ab und
muss deshalb im Detail betrachtet werden. Dazu werden mehrere

Aste zu einem vollstandigen Kiihlkdrper kombiniert.

Ausgehend von einem kreisformigen Querschnitt des Kiihlkorpers,
werden die Aste dabei gleichméfig verteilt. In Abbildung 1.12 ist ein
beispielhafter Kiihlkorper in der Aufsicht und perspektivischen An-
sicht dargestellt. Die Konstruktion erfolgt mit Hilfe von Kreissekto-
ren mit Mittelpunktswinkel y. Dabei ldsst sich y,,,, aus der Anzahl
der Aste im Kiihlkorper a, der maximalen Anzahl an Verzweigungs-
stufen in den Asten i,,,, sowie der Anzahl der neuen Teiléste je Ver-

zweigung v bestimmen zu

360°

a + pimax+l

(1.29)

Ymax =

Die Radien an denen der Ast verzweigt wird, werden mit r; bezeich-
net, wobei i dem zu verzweigenden Teilast entspricht. Die Breite der
Teildste werden dementsprechend mit b; beschrieben. In der dritten

Dimension wird der Kiihlkorper extrudiert.

58



LOSUNGEN FUR DAS LED-SYSTEM

Abbildung 1.12: Beispielhafter, verzweigter Kiihlkorper in der Aufsicht und perspek-
tivischen Ansicht mit Parametern zur Beschreibung der Geometrie
(Konfiguration: a =7, imux=1, v=2)
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Abbildung 1.13: Abmessungen und Winkel an der verzweigten Geometrie

Die geometrischen Eigenschaften gehen auch in die Berechnung des
Warmetibergangskoeffizienten ein. Beschrieben wird der Warme-
iibergangskoeffizient durch

_ Nu'/lF
= LS

a (1.30)

worin Nu die NufSelt-Zahl, 1 die Warmeleitfdhigkeit des Fluids und
Lg eine charakteristische Systemabmessung, welche die fiir die Stro-
mung mafigebliche Geometrieeigenschaft beschreibt, darstellen. Die

Bestimmung von a erfolgt immer fiir einen konkreten Warmeiiber-
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gang und wird in der Regel empirisch durchgefiihrt. Uber die dimen-
sionslose Nuflelt-Zahl lassen sich dann dadurch vergleichbare Stro-
mungssituationen beschreiben. Im Hinblick auf die verzweigte Ast-
geometrie werden zwei Bereiche mit unterschiedlichen Stromungs-
situationen betrachtet. In Abbildung 1.13 sind diese Bereiche in un-
terschiedlichen Grautonen dargestellt. Die v-formigen dunkelgrau
eingefarbten Bereiche beschreiben die Stellen innerhalb der Verzwei-
gung, wiahrend die hellgrau eingefarbten Bereiche die Zwischen-

raume auflerhalb darstellen.

V-FORMIGE BEREICHE

Dem Warmeiibergang in den v-formigen Bereichen liegen die Stro-
mungsverhaltnisse in einem Dreieck-Kanal zu Grunde, dessen be-
netzter Umfang aus der Summe der Langen der beiden begrenzen-
den Teilédste L; besteht. Die charakteristische Systemabmessung Lg;
berechnet sich allgemein aus dem Quotient der vierfachen Quer-
schnittsfliche und des benetzten Umfangs [24]. Fiir diesen Bereich

berechnet sie sich unter Beriicksichtigung der vorhandenen Win-

kelabhéngigkeiten
Vi = vli=imax=1l . VYmax (1.31)
r; sin(0,5y;)
6,; = arctan <Ti c0s(0,57,) — Ti—1) (1.32)
deshalb zu
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Lg,; = 27;sin(0,5y;) cos(8,,;) — b cos?(5,;) (1.33)

Die Nufielt-Zahlen fiir Dreieck-Kanédle wurden in verschiedenen
Konfigurationen bestimmt und sind beispielsweise in [47], [48] und
[49] zu finden. Sie sind abhédngig vom Winkel an der Spitze des Drei-
ecks. Durch die Polynominterpolation der empirisch bestimmten
Werte werden die fiir den relevanten Bereich geltenden Nufselt-Zah-

len berechnet mit
Nu,; = —0,0002 6,,i2 + 0,024 6,; + 1,71 (1.34)

Damit lasst sich mit (1.30) der Warmeiibergangskoeffizient fiir die v-

formigen Bereiche a,,; bestimmen.

TRAPEZFORMIGE BEREICHE

Fiir die in Abbildung 1.13 hellgrau eingeféarbten trapezformigen Be-
reiche wird ndherungsweise von einem zweiseitig beheizten Stro-
mungskanal ausgegangen. Denn der Winkel, in dem die beiden Teil-
aste zueinander stehen, liegt fiir verzweigte Geometrien mit gerin-
gem thermischen Widerstand in der Regel im Bereich von 3° bis 18°.
[50] stellt den Zusammenhang zwischen dem Produkt aus Gr* und
Pr und der Nufielt-Zahl her. Fiir eine genaue Abbildung dieses Zu-
sammenhangs im relevanten Ubergangsbereich zwischen
1 < Gr*P < 30 wird eine zusatzliche Funktion definiert, so dass in
Verbindung mit [50] fiir die Nufielt-Zahlen im trapezférmigen Be-
reich gilt
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1
Nu,; = §Grt*i - Pr fir GriPr <1

Nu,; = 0,37 In( Gr{; - Pr) + 0,35 fiurl< GriPr <30 (1.35)

Nuy; = 0,69(Gry; - Pr)®?® fiir Gr;Pr = 30

wobei Pr der Prandtl-Zahl als Stoffkennzahl entspricht und sich Gry;

aus der Grashof-Zahl G1; fiir den jeweiligen Teilast berechnet mit

G1yi * Lops
Gryy = ——— (1.36)
h;
Die Grashof-Zahl beschreibt das Verhéltnis der Auftriebskrafte zur
Kraft durch Viskositat eines Fluids. Mit dem isobaren Ausdehnungs-
koeffizienten  und der kinematischen Viskositat v berechnet sie sich

zu
_g-B- Ty — Tal - L3y

Gry = > (1.37)

Die charakteristische Systemabmessung Lg;; entspricht fiir den be-
trachteten Fall der beheizten parallelen Platten dem halben Platten-
abstand und berechnet sich fiir den trapezformigen Bereich in Ab-
héngigkeit von der Anzahl der Verzweigungen i,,,, als Anpassungs-
faktor fiir die unterschiedlichen Winkelbereiche aus dem mittleren

Abstand zu
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| Ty 4+ 1;_1 — 21;_1c0s(0,5¥;_1)
Lgy = (ri—151n(0:5yi—1) - : Zta;(ati) |
(1.38)
_ L) it
Der darin enthaltene Winkel des Trapezbereichs &;; folgt aus
1; cos(0,5y;) — r;_1 cos(0,5y;_41)
N 1.
e = arctan <Ti—1 sin(0,5y;-1) — 13 sin(0,5y;) ()

Aus Gleichung (1.35) und (1.30) lasst sich so der Warmeiibergangs-
koeffizient fiir die trapezformigen Bereiche a;; berechnen und mit a,;
ein mittlerer Wéarmeiibergangskoeffizient «; fiir die Oberflachen des
Kiihlkorpers bestimmen. Die zur Berechnung des thermischen Wi-
derstands notwendigen Léngen der Teildste im Kiihlkorper lassen
sich iiber die geometrischen Beziehungen aus den Radien der Ver-

zweigungen bestimmen und berechnen sich mit (1.31) und (1.32) zu

_ 2r;sin(0,5y;) b
" 2sin(6,)  4tan(Sy)

(1.40)

Fiir das naherungsweise Berechnungsmodell des verzweigten Asts
stehen somit alle notwendigen Beziehungen zur Verfiigung. Zusam-
mengefasst hangt der thermische Widerstand des verzweigten Kiihl-
korpers nach Gleichung (1.27) damit von den folgenden Eigenschaf-

ten der Kiihlkorper-Geometrie ab:
e Anzahl an Asten a
e Anzahl an Verzweigungen pro Ast iy,

e Anzahl an neuen Teildsten pro Verzweigung v
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e Radius der Verzweigung 7;
e Breite des Teilasts b;
e Hohe des Teilasts h;

Alle anderen Parameter sind durch die geometrischen Abhéngigkei-
ten untereinander gegeben. Beschrankungen im Wertebereich erge-
ben sich in der Verbindung einzelner Parameter. Ihre Berticksichti-
gung ermoglicht die Berechnung geometrisch valider Losungen. So
hingt die geometrisch maximal mégliche Anzahl an Asten zum Bei-
spiel sowohl von der Anzahl an Verzweigungen pro Ast, als auch von
der Anzahl an neuen Teildsten pro Verzweigung und der Breite der
Teildste ab. Die geometrischen Randbedingungen des Kiihlk&rpers
liefern zudem die Grenzen beispielsweise fiir den maximal zul&ssi-
gen Radius, die maximale Hohe der Teildste oder ihre minimal zulds-

sige Breite.

Im Folgenden werden die Ergebnisse des naherungsweisen Berech-
nungsmodells mit Ergebnissen von thermischen Simulationen iiber-

priift, um die Aussagen des Modells zu bewerten.

3.4.3 NAHERUNGSMODELL IM VERGLEICH

Zum Vergleich der Ergebnisse der ndherungsweisen Berechnung des
thermischen Widerstands mit den Ergebnissen der Simulation, wird
zundchst ein parametrisierbares CAD-Modell eines verzweigten
Kiihlkorpers aufgebaut, welches als Grundlage fiir die thermischen

Simulationen dient. Die Ergebnisse der Simulationen werden dann

65



LOSUNGEN AUS DER NATUR

den Ergebnissen der ndherungsweisen Berechnung gegeniiberge-
stellt und die Abweichungen berechnet. Beispielhaft werden nachfol-
gend die Ergebnisse fiir zwei sehr unterschiedliche verzweigte Geo-

metrien dargestellt.

Abbildung 1.14: Querschnitt zweier Beispielgeometrien in gleichem Maf3stab mit
Durchmesser 50 mm (links) und 200 mm (rechts)
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Thermischer Widerstand (KW-1)

S N B O @

6 8 10 12 14
Anzahl Aste

Simulation —— Naherung (TW var) —A— Naherung (TW konst)

Abbildung 1.15: Thermischer Widerstand bei unterschiedlicher Anzahl an Asten
(50 mm Durchmesser, 400 Wm1K-1)

Im ersten Fall handelt es sich um eine einfach verzweigte Geometrie
mit einem Radius von 25 mm. Die Verzweigung befindet sich im Ab-
stand von 12,5 mm zum Mittelpunkt. Die Anzahl der Aste ist varia-
bel. Die Aste sind immer gleichmégig iiber den Umfang verteilt und
ihre Breite betrédgt in allen Astabschnitten 2 mm. Abbildung 1.14 zeigt
den Querschnitt der Variante mit elf Asten. In die dritte Dimension
ist die Geometrie um 50 mm extrudiert. Die Warmeleitfdhigkeit des
verwendeten Materials wird mit 400 Wm-K-! angenommen. Als um-
gebendes Fluid wird von Luft bei 25°C ausgegangen. Der Verlustleis-
tungseintrag erfolgt im Volumen des Kerns mit 7 W. Die Ergebnisse

der Simulationen werden als thermischer Widerstand in Abbildung
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1.15 durch Kreise dargestellt. Die eingezeichneten Rauten stellen je-
weils die Ergebnisse der ndherungsweisen Berechnung unter Bertick-
sichtigung simulativ bestimmter Oberflachentemperaturen dar. Er-
ganzend zu diesem bestmoglichen Fall variabler Oberflachentempe-
raturen (TW var), der nachfolgend zur Bestimmung der minimalen
Unterschiede dient, werden in den Grafiken zudem die Ergebnisse
der konservativen Annahme einer konstanten Temperaturdifferenz
von 40 K (Abbildung 1.15 und Abbildung 1.16) beziehungsweise 30 K
(Abbildung 1.17) zwischen Oberflache und Umgebungsfluid gezeigt
(TW konst). Ersichtlich ist zum einen zwar die absolute Abweichung
der ndherungsweisen Berechnung zur Simulation hin zu hoheren Wi-
derstinden, zum anderen jedoch eine entsprechende Ubereinstim-
mung des relativen Kurvenverlaufs. Das Minimum kommt dadurch
zu Stande, dass sich mit steigender Anzahl an Asten zwar die Ober-
flachen zur konvektiven Warmeaustausch vergrofiern, gleichzeitig
jedoch die Konvektion durch die Verengung der Stromungskanéle
zwischen den Asten eingeschriankt wird. Ubersteigt diese Behinde-
rung der Konvektion den Zugewinn, der durch die zusétzlichen
Oberflachen entsteht, steigt der thermische Widerstand trotz zuneh-
mender Anzahl an Asten an. Der ndherungsweise berechnete thermi-
sche Widerstand liegt mit einem Faktor von mindestens 1,098 iiber

dem simulativ bestimmten Widerstand.

Ein weiterer Vergleich der naherungsweisen Berechnung mit Ergeb-
nissen thermischer Simulationen erfolgt durch Verdnderung der

Wairmeleitfahigkeit des Materials der Aste. Bei der Verringerung um
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Thermischer Widerstand (KW-1)

SO N B~ O @

Simulation —— Naherung (TW var) —A— Naherung (TW konst)

Abbildung 1.16: Thermischer Widerstand bei unterschiedlicher Anzahl an Asten
(50 mm Durchmesser, 40 Wm-1K-1)

eine Groflenordnung auf 40 Wm'K-! wird der fiir die gdngigen me-
tallischen Kiihlkdrpermaterialien geltende Bereich der Warmeleitfa-
higkeit abgedeckt. Der durch diese Verringerung erhohte thermische
Widerstand wird sowohl in der naherungsweisen Berechnung als
auch in den Ergebnissen der Simulation abgebildet. Abbildung 1.16
stellt den Verlauf des thermischen Widerstands bei einer unter-
schiedlichen Anzahl an Asten dar. Die Abweichung zwischen beiden

Kurven liegt in diesem Fall bei einem Faktor von mindestens 1,071.

Der dritte hier dargestellte Vergleich zeigt die Ergebnisse der néhe-

rungsweisen Berechnung fiir eine wesentlich groiere Geometrie mit
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mehreren Verzweigungen. Mit einem Durchmesser von 200 mm, ei-
ner Hohe von 100 mm, einer Astbreite von 4 mm und drei Verzeigun-
gen pro Ast unterscheidet sich die Geometrie deutlich von der Geo-
metrie des ersten Vergleichs, wie Abbildung 1.14 rechts veranschau-
licht. Mit einer Warmeleitfahigkeit von 400 Wm-K-* werden bei einer
Umgebungstemperatur von 25°C und einem Leistungseintrag von
150 W im Kern die in Abbildung 1.17 dargestellten thermischen Wi-
derstinde ermittelt. Der Vergleich zwischen der ndherungsweisen
Berechnung und den Ergebnissen der thermischen Simulationen
zeigt eine Abweichung von mindestens 1,528 bei 14 Asten, wobei

auch in diesem Fall die ndherungsweise Berechnung einen hoheren

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

Thermischer Widerstand (KW-1)

0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 8 10 12 14

Anzahl Aste

Simulation —— Naherung (TW var) —A— Néherung (TW konst)

Abbildung 1.17: Thermischer Widerstand bei unterschiedlicher Anzahl an Asten
(200 mm Durchmesser, 400 Wm-1K-1)
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thermischen Widerstand voraussagt als die Simulation. Die Bestim-
mung der Anzahl an Asten mit dem geringsten thermischen Wider-
stand fiir die gegebene Konfiguration fiihrt mittels Simulation zu
zehn Asten, wihrend die niaherungsweise Berechnung (TW var) das
Minimum bei zwdlf Asten bestimmt. Die Abweichung im thermi-
schen Widerstand dieser beiden Konfigurationen betrégt gemaf der

Simulation einen Faktor von 1,032.

Die Ergebnisse aller drei Vergleiche zeigen eine Ubereinstimmung im
Kurvenverlauf zwischen naherungsweiser Berechnung und Simula-
tion. Aufgrund der mit geringerer oder hoherer Anzahl an Asten stei-
genden Abweichung von den geometrischen Idealbedingungen ist
erwartungsgemaf die Naherung in diesen Féllen ungenauer und der
Unterschied zwischen beiden Ergebnissen nimmt zu. Dies zeigt bei-
spielsweise die relative Abweichung zum jeweiligen Minimum um
mehr als einen Faktor von 1,10 auflerhalb des Bereichs von acht bis
dreizehn Asten im Vergleich der ersten Geometrie. Dennoch lasst die
ndherungsweise Berechnung eine direkte Aussage iiber die Anzahl
an Asten zu, die bendtigt werden, um einen geringen thermischen
Widerstand fiir die gegebene Konfiguration zu erreichen. Im Ver-
gleich der Geometrien liefert die ndherungsweise Berechnung erwar-
tungsgemaf} groflere Abweichungen zur Simulation, wenn die An-
zahl an Verzweigungen hoher ist und damit mehr Gebiete berechnet
werden miissen, die jeweils einen Beitrag zur gesamten Abweichung
leisten. Konnen in den ersten beiden Vergleichen mittels der nihe-
rungsweisen Berechnung die Minima des thermischen Widerstands

fiir die gegebenen Konfigurationen genau bestimmt werden, sagt die
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Berechnung im dritten Vergleich das Minimum bei zwdlf Asten vo-
raus, wihrend die Simulation es bei zehn Asten sieht. Dabei ent-
spricht die Differenz dieser zwei Aste einem Faktor 1,032 beziehungs-

weise 0,01 KW-im thermischen Widerstand gemafs der Simulation.

Die Vergleiche zeigen die Moglichkeit iiber die ndherungsweise Be-
rechnung eine Aussage zur Auslegung der Geometrie zu erhalten,
um den thermischen Widerstand zu verringern. Die ndherungsweise
Berechnung liefert die Vorgaben fiir die Auslegung, auch wenn sie
aufgrund der Abweichungen in den Absolutwerten keine exakten
Aussagen zur letztendlichen Leistungsfahigkeit der Geometrie tref-
fen kann. Sie bietet jedoch die Grundlage fiir die Entwicklung von
LED-Systemen basierend auf verzweigten Strukturen. Im nachfol-
genden Kapitel wird der Entwurf eines solchen LED-System:s fiir die

Allgemeinbeleuchtung beschrieben.
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Kapitel 4

ENTWURF EINES LED-SYSTEMS

Mit der naherungsweisen Berechnung des thermischen Widerstands
von verzweigten Strukturen steht ein Werkzeug zur Verfiigung, wel-
ches die Bestimmung der geometrischen Basis eines verzweigten
Kiihlkorpers erlaubt. Beim detaillierten Entwurf wird diese Basis
weiter verfeinert. Ziel dabei ist es einerseits den thermischen Wider-
stand weiter zu verringern, andererseits aber auch ein asthetisches
Erscheinungsbild zu erhalten und eine fertigungsgerechte Geometrie
zu erzeugen. Dieses Kapitel beschreibt die Vorgehensweise am Bei-
spiel eines LED-Systems fiir die Allgemeinbeleuchtung. Nach Festle-
gung der Entwicklungsvorgaben wird die Geometrie schrittweise im
Detail angepasst. Die Bewertung der Auswirkungen auf den thermi-

schen Widerstand erfolgt jeweils durch thermische Simulationen.

Die Entwicklung findet in zwei aufeinander aufbauenden Schritten
statt. Zunachst wird ein zylinderférmiger Kiithlkorper entworfen, der
als extrudierte Geometrie geringere Anforderungen an die Ferti-
gungstechnik stellt als die LED-Leuchte, die im zweiten Schritt um-
gesetzt wird. Dabei steht die Funktionsintegration im Vordergrund,
die es erlaubt leuchtenspezifische Komponenten direkt im Bauteil zu

integrieren. Bei der Herstellung der LED-Leuchte wird auf die Erfah-
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rungen aus der Fertigung der zylinderférmigen Kiihlkorper zuriick-
gegriffen, um eine hohe Fertigungsqualitédt zu erreichen und ein se-

riennahes Bauteil zu produzieren.

4.1 ENTWICKLUNGSVORGABEN

Ziel ist die Entwicklung eines LED-Systems, das als Anwendungsbei-
spiel den Einsatz verzweigter Strukturen in der LED-Beleuchtung de-
monstriert. Dabei soll eine Lichtquelle fiir die Allgemeinbeleuchtung
entwickelt werden, die aufgrund ihrer Leistungsfahigkeit, Grofse und
des asthetischen Erscheinungsbilds universell fiir verschiedene Be-
leuchtungsaufgaben im Wohnraum eingesetzt werden kann. Der
Lichtstrom orientiert sich deshalb zunachst an dem einer herkémm-
lichen Allgebrauchsglithlampe von 60 W mit 505 Im [51]. Fiir die
Auslegung der Optik des LED-Systems wird in Kapitel 4.3.2 diese
Vorgabe fiir den Lichtstrom durch eine prézisere, anwendungsbezo-
gene Beleuchtungsstarkeverteilung und GleichmafSigkeit ersetzt. Der
eingenommene Bauraum des Systems soll geringer ausfallen als der
einer Allgebrauchsglithlampe und wird auf einen Zylinder des
Durchmessers 50 mm und der H6he 50 mm festgelegt. Im Gegensatz
zur Glithlampe soll das LED-System eine vollstandige Leuchte dar-
stellen, die als Pendelleuchte eingesetzt werden kann. Dies erfordert
neben einem angemessenen Erscheinungsbild auch die Integration
von optischem System und Komponenten, wie beispielsweise LED-
Aufnahme und Kabeldurchfithrung mit Zugentlastung. Zum Zeit-
punkt der Arbeit sind kommerziell einige LED-Typen verfiigbar, die
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ermoglichen einen ausreichend hohen Lichtstrom aus einer einzelnen
LED bereitzustellen und deshalb platzsparend in das System inte-
griert werden konnen. Ausgehend von der dabei erreichbaren opti-
schen Effizienz in Verbindung mit einem optischen System muss fiir
den geforderten Lichtstrom mit einer elektrischen LED-Leistung von
ungefdhr 10 W gerechnet werden. Beriicksichtigt man als maximal
zuladssige LED-Temperatur 150 °C bei einer Umgebungstemperatur
von hochstens 40 °C und einer thermischen Verlustleistung von
6,5 W, darf der thermische Widerstand des Gesamtsystems 16,9 KW-!
keinesfalls tiberschreiten. Angestrebt wird eine moglichst geringe
LED-Temperatur durch einen thermischen Widerstand, der unter
diesem Maximalwert liegt. Aus dem im 5beschriebenen Fertigungs-
verfahren des Pulverspritzgiefiens, das fiir die Herstellung der ent-
worfenen Kiihlkérper zum Einsatz kommt, folgen neben den Vorga-
ben fiir das eingesetzte Material auch Einschrankungen fiir die Geo-
metrie. So muss bei der Auslegung die Fertigung in Kupfer mit einer
Warmeleitfahigkeit bis 400 Wm"'K-! berticksichtigt werden [52] und
die Wandstéarken der Geometrie sind auf den Bereich zwischen 1 mm
und 6 mm begrenzt. Die Zielstellung ist dementsprechend die Ent-
wicklung einer leistungsstarken, herstellbaren LED-Leuchte mit klei-

nem Bauraum und hohem asthetischem Wert.

4.2 GEOMETRIEAUSLEGUNG

Die Entwicklung der Kiihlkérper-Geometrie erfolgt unter Bertick-

sichtigung mehrerer Teilaspekte. Neben der Anzahl an Asten muss

75



ENTWURF EINES LED-SYSTEMS

beispielsweise auch die Breite der Aste, die Anzahl an Verzweigun-
gen und deren Form betrachtet werden. Nur so kann der Kiihlkorper
den gestellten Anforderungen gerecht werden. Die einzelnen Para-
meter der Geometrie werden nachfolgend in einzelne Abschnitte un-
terteilt. Aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung kénnen bei der
Auslegung der Geometrie die Parameter jedoch nicht ausschlieslich
der Reihe nach betrachtet werden, sondern es miissen immer wieder
Schleifen in der Entwicklung erfolgen, um die Auswirkungen von
Anderungen der Geometrie vollstindig bewerten zu kénnen. In Er-
ganzung zur Warmeleitfahigkeit von Kupfer mit 400 Wm-K-' werden
in den relevanten Fillen auch Warmeleitfahigkeiten von 40 Wm-1K-!
und 4 Wm'K-! betrachtet, um den Einfluss der Warmeleitfahigkeit
aufzuzeigen. Diese entsprechen der Grofienordnung von thermisch
weniger leitfahigen Metallen wie beispielsweise Edelstahl bezie-
hungsweise der von thermisch angepassten Kunststoffen und lassen
deshalb eine Aussage zum Einfluss von Anderungen am verwende-

ten Werkstoff zu.

4.2.1 AHNLICHKEIT UND SYMMETRIE

Grundlegender Vorteil der verzweigten Struktur fiir die Warmeab-
fuhr in radialen Systemen ist die Ahnlichkeit der Geometrie bei un-
terschiedlichem Radius. Dadurch kénnen in jedem Teilast gleiche
Stromungsbedingungen hergestellt werden, sofern die Wandbedin-
gungen identisch sind (Gleichung (1.15)). Bieten diese Bedingungen

in einem Teilast die bestmdglichste Warmeabfuhr, herrscht diese
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auch in allen anderen Teiladsten, sofern sie sich dhnlich sind. Ein wich-
tiger Faktor beim Entwurf einer verzweigten Geometrie ist deshalb
die Ahnlichkeit. Diese wird durch symmetrische, in gleichen Winkeln
angeordnete Aste (Gleichung (1.29)), einer identischen Anzahl an
neuen Teildsten pro Verzweigung sowie Teildste mit identischer
Hohe und Breite innerhalb jeder Verzweigungsstufe erreicht (verglei-
che Abbildung 1.12). Dabei muss gleichzeitig beriicksichtigt werden,
dass iiberall identische Wandbedingungen angenommen werden

konnen.

4.2.2 ART DER VERZWEIGUNG

Bei Beriicksichtigung des Pflanzenarchitekturmodells nach Shoute
(Abbildung 1.9) entstehen, wie bei vielen natiirlichen Vorbildern zu
beobachten, aus einem Teilast mit jeder Verzweigung zwei neue Teil-
dste (v = 2). Dies hat eine gleichméfligere Verteilung des Materials
im eingenommenen Bauraum und damit gleichmé&fligere Breiten der
Stromungskanale zur Folge, als es mit einer hoheren Anzahl an neuen
Teildsten pro Verzweigung moglich wére. Denn ausgehend von ei-
nem Kreissektor als Querschnittsfliche des Bauraums (vergleiche
Abbildung 1.12), der durch den vollstandigen Ast ausgefiillt werden
soll, bietet die zweifache Verzweigung die Voraussetzung diese Fla-
che mit hoher Gleichmafigkeit abzudecken. Denn die Breite des
Kreissektors steigt lediglich linear mit dem Radius an, wahrend die
Anzahl an Teildsten mit jeder Verzweigung auf v' steigt. v > 2 hat

zur Folge, dass mit zunehmendem i eine hohe Anzahl an Teildsten
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entsteht, die grofse Unterschiede zwischen den Breiten der Stro-
mungskanéle verursachen. Abbildung 1.18 verdeutlicht dies fiir v =
2 und v = 3. Eine vollstandige Nutzung des Bauraums und eine
gleichmafiige Verteilung der Oberfldchen tragen positiv zur Warme-
abfuhr bei. Der Vergleich der beiden in Abbildung 1.18 dargestellten
Geometrien mit 50 mm Durchmesser bestdtigt diese Annahme. Fiir
v = 3 ist der geringste erreichbare thermische Widerstand um Faktor
1,084 hoher als der fiir v = 2. Die Anzahl der zum Erreichen dieses
thermischen Widerstands notwendigen Aste liegt fiir v = 2 bei fiinf,
wahrend sie fiir v = 3 aufgrund der hoheren Anzahl an neuen Teil-
asten pro Verzweigung lediglich zwei betrdgt. Dies entspricht der
Mindestanzahl an Asten, um eine vollstindige Kiihlkorper-Geomet-
rie zu erhalten und verdeutlicht die zu hohe Anzahl an Teilasten fiir

den Fall von v = 3.

Abbildung 1.18: Geometrien mit dem geringsten thermischen Widerstand fiir unter-
schiedliche Anzahl an Teildsten pro Verzeigung: Links v = 2; rechts v =3
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Daneben vermittelt die zweifache Verzweigung ein natiirliches Er-
scheinungsbild des Kiihlkorpers. Bereits mit v = 3 entsteht dagegen
eine Form, mit der der Betrachter kaum noch direkt die Architektur
der Natur assoziiert. Fiir die Auslegung der Geometrie wird deshalb

eine zweifache Verzweigung zugrunde gelegt.

4.2.3 BREITE DER ASTE UND ANZAHL DER VERZWEIGUNGEN

In der Natur reduziert sich die Breite der Aste nach jeder Verzwei-
gung. Die Breite der Aste beeinflusst ihren Querschnitt und damit ei-
nerseits die Warmeleitung im Material, andererseits die Konvektion
an den Oberfldchen durch die Breite der entstehenden Stréomungska-
néle zwischen den Asten. Aste mit grofSer Breite tragen zu einer guten
Warmeleitung bei, reduzieren aber die Breite der Stromungskanale
und umgekehrt. Deshalb muss die Breite der Aste gerade ausrei-
chend fiir die Warmeleitung gewéhlt werden, damit die Konvektion
moglichst wenig behindert wird. Zudem diirfen fiir ein reales System
die Vorgaben der Fertigung fiir minimale Wandstarken nicht unbe-

riicksichtigt bleiben.

Im Hinblick auf die Warmeleitung muss die Querschnittsfliche des
Asts betrachtet werden, die den thermischen Widerstand der War-
meleitung geméf} Gleichung (1.10) direkt beeinflusst. Eine konstante
Breite fiir alle Teilaste wiirde den Querschnitt in einem Ast mit jeder
Verzweigung erhohen, obwohl der Abstand zum Leistungseintrag
steigt. Ausgehend von einer konstanten Querschnittsflache fiir einen

konstanten thermischen Widerstand der Warmeleitung berechnet
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sich bei v neuen Teildsten pro Verzweigung die Breite b; der neuen
Teilaste dagegen aus der Breite des vorhergehenden Teilasts b;_;
durch

b;_
b, = ‘71 (1.41)

Neben einer konstanten Querschnittsfliache iiber den kompletten Ast
fiir vergleichbare Wandbedingungen, begiinstigt dies gegeniiber ei-
ner kontanten Breite eine grofere Ahnlichkeit der Stromungskanile
nach jeder Verzweigung, da die zunehmende Anzahl an Teilédsten
durch die abnehmende Breite dieser kompensiert wird. Daneben
wird ein natiirliches Erscheinungsbild der Verzweigung und ein ver-
ringertes Materialvolumen erreicht sowie die Fertigung in einem
Giefsverfahren vereinfacht, da ein kontinuierlicher Materialfluss bis

in die dufleren Teildste gewdhrleistet werden kann.

Der Einfluss der Astbreite sowohl auf die Warmeleitung als auch auf
die Konvektion zeigt sich bei der Betrachtung des thermischen Wi-
derstands. In Abbildung 1.19 ist er fiir die Beispielgeometrie mit
imax = 1 und ipg, =2 bei unterschiedlichen Warmeleitfahigkeiten
des verwendeten Astmaterials als relativer thermischer Widerstand
zum Minimum fiir 400 Wm-K-! aufgetragen. Mit zunehmender Ast-
breite fallt der thermische Widerstand durch den zunehmenden
Querschnitt fiir die Warmeleitung zunachst ab, um nach Erreichen
seines Minimums durch die Abnahme der Breite der Stromungska-
nile wieder anzusteigen. Je geringer die Warmeleitfahigkeit, desto
grofier muss die Astbreite sein, um einen minimalen thermischen Wi-

derstand zu erreichen. Bei einer Warmeleitfahigkeit von 400 Wm-1K-!
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Abbildung 1.19: Abhéngigkeit des thermischen Widerstands von der Astbreite bei
unterschiedlichen Warmeleitfahigkeiten des Astmaterials A fiir imax = 1 und imax =2
(50 mm-Beispielgeometrie)

ist der geringste thermische Widerstand fiir die Geometrie mit einer
Verzweigung bei einer Astbreite bo von 0,51 mm zu erwarten. Bei Er-
héhung der Anzahl an Verzweigungen pro Ast auf 2 verringert sich
der thermische Widerstand. Die notwendige Astbreite bo steigt dabei
an, da sich durch die Erhéhung der Anzahl an Verzweigungen pro

Ast die Breite der jeweils dufSeren Teildste bma verringert mit
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by

2imax

(1.42)

bpax =

Dementsprechend muss bo ansteigen, um eine ausreichende Warme-
leitung in den dufleren Teildsten zu gewdhrleisten. Der geringste
thermische Widerstand fiir die Kiithlkorper-Geometrie mit zwei Ver-
zweigungen ist bei einer Warmeleitfahigkeit von 400 Wm'K"! des-
halb bei einer Astbreite bo von 0,98 mm zu erwarten, wie Abbildung

1.19 verdeutlicht.

Eine weitere Erhohung der Anzahl an Verzweigungen auf i,,,, = 3
zeigt fiir die betrachtete Warmeleitfahigkeit von 4 Wm-K-! bereits ei-
nen Anstieg im minimal erreichbaren thermischen Widerstand um
Faktor 1,031. Fiir eine Warmeleitfahigkeit von 40 WmK- wird der
thermische Widerstand noch um den Faktor 0,993 reduziert, wah-
rend er fiir 400 Wm-K-! um Faktor 0,966 féllt. Bei i,,,, = 4 wird auch
fiir eine Warmeleitfahigkeit von 40 Wm"'K" und 400 Wm'K-! kein
Riickgang des thermischen Widerstands mehr erreicht. Der thermi-
sche Widerstand steigt im Vergleich zu i,,,, = 3 um Faktor 1,008 be-
ziehungsweise 1,002. Abbildung 1.20 stellt den minimal erreichbaren
thermischen Widerstand in Abhéngigkeit der Anzahl an Verzwei-
gungen fiir die unterschiedlichen Warmeleitfédhigkeiten dar. Bei einer
Warmeleitfahigkeit von 4 Wm"K-! ist der geringste thermische Wi-
derstand mit zwei Verzweigungen zu erreichen, wahrend er fiir eine
Warmeleitfahigkeit von 40 Wm7K" und 400 Wm-K- mit drei Ver-
zweigungen erreicht wird. In allen drei Féllen liegt der durch die Ver-

zweigung maximal erreichbare Vorteil im thermischen Widerstand
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Abbildung 1.20: Minimal erreichbarer thermischer Widerstand in Abhangigkeit der
Anzahl an Verzweigungen fiir unterschiedliche Warmeleitfahigkeiten (50 mm-Bei-
spielgeometrie); normiert auf das Minimum fiir 400 WmK-! bei fmax = 3.

gegeniiber der herkdmmlichen Geometrie ohne Verzweigungen im
Bereich von Faktor 0,865 bei 400 Wm-K-! bis 0,943 bei 4 Wm-1K-1,

Aus den Geometrievorgaben des Herstellungsverfahrens geht eine
minimal zuldssige Wandstarke von 1 mm im Fertigteil hervor. Abbil-
dung 1.21 stellt den thermischen Widerstand in Abhéngigkeit von
der Breite der dufleren Teilaste b,,,, bei unterschiedlicher Anzahl an

Verzweigungen fiir eine Warmeleitfahigkeit von 400 Wm1K- dar.
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Abbildung 1.21: Abhingigkeit des thermischen Widerstands von der Breite der du-
Beren Teilaste bei 400 Wm "K' und unterschiedlicher Anzahl an Verzweigungen; nor-
miert auf das Minimum fiir bmax = 1.

Der minimale thermische Widerstand einer herstellbaren Geometrie
wird fir by, = 1 mm mit i,,,, = 2 erreicht. Deshalb wird die Geo-
metrie mit zwei Verzweigungen und den geringsten herstellbaren
Wandstdarken ausgelegt. Sowohl fiir eine Warmeleitfahigkeit von
40 WmK- als auch von 4 Wm-K! bietet diese Geometrie die hochste
Leistungsfahigkeit unter den gegebenen Randbedingungen. Erst bei
geringeren Astbreiten sind hierbei Unterschiede zu erwarten, wie
Abbildung 1.22 fiir 40 Wm-K- zeigt.
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Im Vergleich zur Beispielgeometrie mit 50 mm Durchmesser (Abbil-
dung 1.14) wird der thermische Widerstand durch die Anpassung
der Breite der Aste, ihrer Anzahl sowie der Anzahl an Verzweigun-
gen pro Ast um den Faktor 0,848 verringert, wenn die Vorgaben aus
dem Herstellungsverfahren beriicksichtigt werden. Ohne diese Ein-
schrankungen wiirde ein nochmals um Faktor 0,871 geringerer ther-

mischer Widerstand erreicht werden.

Die Anzahl an Verzweigungen und die Breite der Aste beeinflussen
das Erscheinungsbild der Geometrie sehr stark. Eine Verzweigung
pro Ast lasst zwar den Riickschluss auf den natiirlichen Ursprung der
Struktur zu, deutlich hervor tritt er aber erst mit zwei oder mehr Ver-
zweigungen, da hier die natiirliche Architektur erkennbar wird. Die
maximale Anzahl an Verzweigungen muss sich nicht nur aus thermi-
scher, sondern auch aus dsthetischer Sicht am zur Verfiigung stehen-
den Bauraum orientieren. Viele Verzweigungen auf kleinem Bau-
raum fithren zu vielen kurzen Teildsten ohne klare Trennung und da-
mit zu einem optischen Verschmelzen dieser. Dieses Verschmelzen
wird durch die minimal zulassige Breite der Aste gegebenenfalls
noch verstérkt. Diese tragen jedoch auch dazu bei, dass die Geomet-
rie nicht zu filigran erscheint. Sie verleihen ihr auch in den dufleren
Teilédsten eine stabile Erscheinung und ein ausgeglichenes optisches
Gewicht. Die thermischen Eigenschaften und die herstellungstechni-
schen Vorgaben stehen somit nicht den Anforderungen an die Asthe-

tik gegentiber, sondern fordern ein dsthetisches Erscheinungsbild.
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Abbildung 1.22: Abhéngigkeit des thermischen Widerstands von der Breite der du-
Beren Teildste bei 40 Wm-K-! und unterschiedlicher Anzahl an Verzweigungen (nor-
miert gemaf3 Abbildung 4.4)

4.2.4 ANZAHL DER ASTE

Die Gesamtzahl der Aste a im Kiihlkdrper bestimmt direkt dessen
Oberflache. Zusammen mit der Breite der Aste beeinflusst sie aufer-
dem die Breite der Stromungskanéle zwischen den Oberflachen und
damit die Konvektion. Je grofser die Temperatur der Oberflachen, das
heifit je besser die Warmeleitung in den Asten, desto geringer kénnen

die Stromungskanaile sein, ohne die Grenzschichten zu beeinflussen
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(Gleichung (1.15)). Schmalere Stromungskanile bedeuten mehr Aste
und damit grofiere Oberflachen. Die Warmeleitung wird wiederum
begiinstigt durch eine hohe Warmeleitfahigkeit des Materials und
breite Aste. Die Anzahl der Aste, die zum geringsten thermischen Wi-
derstand fiihrt, geht deshalb aus dem giinstigsten Verhaltnis zwi-
schen Oberfldche und Kanalbreite hervor und ist dabei abhéngig von
der Warmeleitfahigkeit des Materials. Dadurch, dass die Anzahl der
Verzweigungen pro Ast bestimmt wie viele Teildste im Ast entstehen,
beeinflusst sie auch die Anzahl der Aste im Kiihlkérper. Abbildung
1.23 stellt die Anzahl an Asten dar, die, in Abhéngigkeit der Anzahl
an Verzweigungen pro Ast, zum Erreichen des geringsten thermi-
schen Widerstands fiir unterschiedliche Warmeleitfahigkeiten not-
wendig ist. Erwartungsgemaf3 fallt sie zundchst mit steigender An-
zahl an Verzweigungen. Je hoher die Warmeleitfahigkeit, umso gro-
Rer ist die Anzahl an Asten, fiir den Fall, dass die Geometrie keine
Verzweigung aufweist. Die Breite der einzelnen Aste kann mit hohe-
rer Warmeleitfahigkeit geringer ausfallen, weshalb mehr Aste einge-
setzt werden konnen. Dieser Unterschied reduziert sich mit hoherer
Anzahl an Verzweigungen, da gréflere Oberflachen fiir die Konvek-
tion den Bedarf an breiteren Asten fiir die Warmeleitung bei geringe-
rer Warmeleitfahigkeit ausgleichen. Ab fiinf Verzweigungen entste-
hen so viele Teilaste, dass die Geometrie mit zwei Asten den gerings-
ten Widerstand aufweist. Um eine vollstandige Kiihlkorper-
Geometrie beizubehalten, ist eine weitere Reduzierung der Anzahl

an Asten nicht moglich.
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Abbildung 1.23: Anzahl der Aste zum Erreichen des jeweils geringsten thermischen
Widerstands in Abhéangigkeit von der Anzahl an Verzweigungen pro Ast fiir unter-
schiedliche Warmeleitfadhigkeiten des Astmaterials (ohne Beriicksichtigung von Min-
destwandstédrken)

4.2.5 POSITION DER VERZWEIGUNGEN

Die Position der Verzweigung wird durch den Radius r; beschrieben.
Sie beeinflusst die Lange der Teildste und damit wiederum die Breite

der Stromungskanale in jedem Astabschnitt. Im Vergleich zur Anzahl
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der Aste und deren Breite ist ihr Einfluss auf den thermischen Wider-
stand unabhéngig von der Warmeleitfahigkeit gering, sofern die Ra-
dien der Verzweigungen dhnliche Langen der Teildste bedingen und
keine Extremwerte annehmen. Ausgehend von der Beispielgeomet-
rie mit geringstem thermischen Widerstand fiir iyq, =1 und r; =
25 mm, das heist a = 12 und b, = 0,51 mm, wird zunéchst die Ab-
hangigkeit des thermischen Widerstands von der Position der Ver-
zweigung, beschrieben durch ry, untersucht. Hierbei zeigt sich gemafd
Abbildung 1.24, unabhingig von den betrachteten Warmeleitfahig-
keiten, der minimale thermische Widerstand fiir v, = 12,42 mm. Er
erhoht sich fiir die Warmeleitfahigkeit von 400 Wm'K-! iiber den Va-
riationsbereich um den Faktor 1,076 fiir r, = 2 mm beziehungsweise
um den Faktor 1,039 fiir r, = 22 mm. Die Position der Verzweigung
bei 1y = 0,50 r; fithrt zu identischen Radien fiir die beiden Teilaste
und damit zu vergleichbaren Stromungsbedingungen in jedem der

einzelnen Teilaste.

Betrachtet man eine Geometrie mit mehr als einer Verzweigung, ver-
schieben sich die Radien gegeniiber den Positionen von identischen
Léngen in jedem Astabschnitt, wie Abbildung 1.25 am Beispiel fiir
Imax = 2, T, = 25mm, a = 8 und b, = 1 mm bei einer Warmeleitfa-
higkeit von 400 WmK-! zeigt. Dabei fallt stets der letzte Astabschnitt
kiirzer aus. Diese Verkiirzung geht zu Gunsten der Breite des Stro-
mungskanals in den trapezformigen Bereichen, die den Vorteil durch
langere v-formige Stromungskandle im letzten Astabschnitt auf-
wiegt. Das Minimum des thermischen Widerstands ergibt sich fiir

7o = 10,51 mm und r; = 19,38 mm. Die Geometrie mit gleichmafsiig
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verteilten Radien (1, = 8,33 mm und r; = 16,67 mm) weist in dieser
Konfiguration einen um Faktor 1,012 hoheren thermischen Wider-

stand auf.

3.8
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Abbildung 1.24: Abhangigkeit des thermischen Widerstands von der Position der
Verzweigung bei verschiedenen Warmeleitfahigkeiten fiir imsx = 1 (normiert auf Mini-
mum bei 400 Wm-1K-1)

Der Einfluss der Position der Verzweigung auf das Erscheinungsbild
ist grofer als der auf den thermischen Widerstand. Besonders die
Verkiirzung der dufleren Teildste fiithrt zu einer ausgewogenen Form,

bei der die einzelnen Teildste optisch angemessen gewichtet werden,
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Abbildung 1.25: Abhéangigkeit des thermischen Widerstands von der Position der
Verzweigungen fiir imax = 2 bei 400 Wm-K-! (normiert auf das Minimum)

wie der Vergleich mit den gleichméaflig verteilten Radien in Abbil-
dung 1.26 zeigt. Wéahrend die Bereiche der Radien fiir Teilast 0 und 1
dabei im Verhiltnis von 0,54 : 0,46 stehen, erinnert das Teilungsver-
héltnis der Radien fiir Teilast 1 und 2 von 0,61 : 0,39 an das Teilungs-
verhéltnis des Goldenen Schnitts mit 0,62 : 0,38 und erzeugt so ein
harmonisches Aussehen. Dieses zeigt sich vergleichbar auch fiir die
Warmeleitfahigkeiten von 40 Wm“K-" und 4 Wm-K-. Auch bei der
Position der Verzweigung geht so die Verbesserung der technischen

Leistungsfahigkeit einher mit der der &sthetischen Erscheinung.
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Abbildung 1.26: Querschnitt der verzweigten Geometrie mit gleichmafig verteilten
(links) und thermisch angepassten Radien der Verzweigungen (rechts)

4.2.6 FORM DER VERZWEIGUNG

Bei den bisher betrachteten Geometrien wurde die Verzweigung der
Aste v-formig ausgefiihrt, was zur Folge hat, dass spitz zulaufende
Stromungskandile entstehen. Die Natur als Vorbild liefert eine effizi-
entere Form der Verzweigung. Dabei erfolgt die Verzweigung mit ei-
ner Ausrundung und stellt so einen kontinuierlichen Ubergang vom
bisherigen Teilast in den neuen Teilast dar. Die Ausrundung entsteht
in Anlehnung an [27] durch B-Splines mit zwei Punkten in denen je-

weils die Tangentialitdt zum angrenzenden Teilast hergestellt wird.
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ts=0,25 ts=0,35 ts=0,50

Abbildung 1.27: Kontur eines Asts bei unterschiedlicher Wahl des Faktors ts

Zur Beschreibung der Form beziehungsweise der Grofie der Ausrun-
dung wird die Stelle in der Verzweigung betrachtet an der der Spline
der Ausrundung an der Kontur des Teilasts ansetzt. Der Faktor t be-
zeichnet den Anteil am Teilast, der jeweils an dessen Anfang und
Ende durch den Spline eingenommen wird. ¢; kann deshalb Werte
zwischen 0 und 0,5 annehmen. Abbildung 1.27 verdeutlicht dies an
einer Beispielgeometrie fiir den Anfang und das Ende eines Teilasts.
Die benétigten Langen 7; ¢, fiir den Anfang beziehungsweise 7; ¢, fiir

das Ende berechnen sich mit

Ti sa = ts(ry — 1iq)

(1.43)
Tise = A-t)(r—1is1)
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Abbildung 1.28: Stromungsgeschwindigkeiten in vertikaler Richtung in der horizon-
talen Mittenebene fiir nicht ausgerundete und ausgerundete Geometrie

Je grofier t; gewdhlt wird, desto geringer ist der gerade Abschnitt in
der Kontur des Teilasts. Fiir den Wert von 0,5 entsteht ein kontinu-
ierlicher Ubergang zwischen dem Spline des Anfangs und dem des
Endes des Teilasts wie in Abbildung 1.27 rechts dargestellt. Der kon-
tinuierliche Verlauf der Kontur fiihrt zu einer gleichmafSigen Ausbil-
dung der Stromungskanéle ohne die Ausformung von ausgeprégten
Kanten als potenzielle Totbereiche. So entfallen die engen Bereiche
der Stromungskanéle in den Spitzen, die, wie die Stromungsanalyse
in Abbildung 1.28 zeigt, als Totbereiche nur in geringem MafS zur
Wiérmeabfuhr beitragen. Ebenso wird die GleichméfBigkeit der Breite
der Stromungskandle erhoht, indem eine Verlagerung des Luftraums
von den urspriinglich trapezformigen Bereichen in die v-formigen
Bereiche erfolgt. Dies hat zur Folge, dass die Stromungskanale iiber
einen grofieren Bereich eine Breite aufweisen, welche die Konvektion

darin begiinstigt.
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Die Verdanderung des thermischen Widerstands gegeniiber der nicht
ausgerundeten Geometrie in Abhédngigkeit von t; zeigt, dass der
thermische Widerstand der zweifach verzweigten Geometrie fiir
ts > 0,355 geringere Werte als der der nicht ausgerundeten Ver-
gleichsgeometrie. Der thermische Widerstand reduziert sich durch
die Ausrundung mit t; = 0,50 fiir die Geometrie mit 50 mm Durch-
messer um den Faktor 0,989. Durch die gleichméfiigere Verteilung
der Oberflachen reduziert sich dabei zudem die Anzahl an Asten, die
zum Erreichen des minimalen thermischen Widerstands benotigt
wird. Aufierdem verschieben sich durch die Ausrundung die Radien

der Verzweigungen wieder gegen gleichmaflige Langen der Teilaste,

=
‘-‘_—__\_=__==

\f
\

\

Abbildung 1.29: Nicht ausgerundete und ausgerundete Geometrie im Vergleich: Ne-
ben einem geringeren thermischen Widerstand bei weniger Asten zeigt die Ausrun-
dung deutlich den Bezug zum natiirlichen Ursprung.
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da jetzt parallele Bereiche vorherrschen und breitere Teildste ange-
nommen werden. Das Materialvolumen nimmt durch die Ausrun-

dungen um den Faktor 1,094 zu.

Mit dem geringen technischen Vorteil geht eine grofie Steigerung des
asthetischen Werts einher. In Abbildung 1.29 werden die Beispielge-
ometrien in nicht ausgerundeter und ausgerundeter Form gegen-
iibergestellt. Im Hinblick auf das Design des Kiihlkorpers tragt die
Ausrundung zu einem ausgeglichenen Erscheinungsbild bei, das den
natiirlichen Ursprung offensichtlich darstellt. Wahrend die nicht aus-
gerundete Verzweigung diesen Ursprung abstrahiert und stark tech-
nisiert, erreicht die Ausrundung einen starkeren Bezug zur natiirli-
chen Formensprache. Erst dadurch bekommt die verzweigte Struktur
eine organische Anmutung, die der Geometrie eine harmonische

Form verleiht.

4.2.7 KERNDURCHMESSER

Der Kern des Kiihlkorpers dient der Einkopplung der thermischen
Verlustleistung durch die Aufnahme des Schaltungstragers. Sein
Durchmesser muss deshalb ausreichend grofS sein, um den Schal-
tungstrager aufnehmen zu koénnen, sollte jedoch so gering wie mog-
lich ausfallen, um die Aste nicht zu stark zu verkiirzen und dadurch

ihre Oberflache zu reduzieren.

Durch die Baugrofsen der Komponenten und die Vorgaben der Auf-

bau- und Verbindungstechnik muss ein runder Schaltungstrager fiir
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Abbildung 1.30: Abhingigkeit des thermischen Widerstands, des Materialvolumens
und der Kiihlkdrper-Oberfliche vom Kerndurchmesser

eine einzelne Hochleistungs-LED wie beispielsweise die Cree XM-L2,
der durch Kabel kontaktiert wird, einen minimalen Durchmesser von
11 mm aufweisen. Dabei werden bereits Elemente fiir die Montage
auf den Kiihlkorper beriicksichtigt, so dass der Schaltungstrager in
dieser Grofie vollstandig ausgefiihrt ist. Um Toleranzen bei der Mon-
tage zu beriicksichtigen, wird ein Kerndurchmesser von 12,5 mm an-
gestrebt. Die Abhangigkeit zwischen Kerndurchmesser und thermi-
schem Widerstand des Kiihlkorpers ist neben dem Materialvolumen
und der Oberflache des Kiihlkorpers in Abbildung 1.30 fiir einen Be-
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reich von 10 mm bis 20 mm dargestellt. Mit steigendem Kerndurch-
messer nehmen die Kiithlkorper-Oberflache ab und der thermische
Widerstand dementsprechend zu. Ausgehend von einem Kerndurch-
messer von 12,5 mm steigt der thermische Widerstand bei einer Ver-
grofierung des Durchmessers auf 15 mm (120 %) um einen Faktor
von 1,012 und féllt bei einer Verkleinerung des Durchmessers auf
10 mm (80 %) um einen Faktor von 0,996. Die Auswirkungen des
Kerndurchmessers auf den thermischen Widerstand sind dement-
sprechend vor allem bei einer weiteren Verkleinerung nur gering.
Der angestrebte Kerndurchmesser von 12,5 mm wird deshalb in der

Geometrie umgesetzt.

4.2.8 HOHE

Die maximale Hohe des Kiihlkorpers von 50 mm ist durch die Ent-
wicklungsvorgaben bestimmt. Ob der Kiihlkorper in dieser Hohe
ausgefiihrt sein muss, um den geringsten thermischen Widerstand
aufzuweisen, wird durch die Variation der Hohe bei einseitiger Leis-
tungseinkopplung {iiber die Kernflache untersucht. Abbildung 1.31
stellt den thermischen Widerstand in Abhangigkeit von der Hohe des
Kiihlkorpers fiir unterschiedliche Warmeleitfahigkeiten des Kiihl-
korpermaterials dar. Die Normierung erfolgt dabei auf den thermi-
schen Widerstand bei einer Hohe von 50 mm. Wéhrend fiir eine Wér-
meleitfahigkeit von 400 Wm'K' und 40 Wm'K-! eine Hohe iiber

50 mm zu einer weiteren Reduzierung des thermischen Widerstands
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Abbildung 1.31: Abhéngigkeit des thermischen Widerstands von der Hohe des Kiihl-
korpers fiir verschiedene Warmeleitfahigkeiten des Kiihlkorpermaterials

fiihrt, ist fiir eine Warmeleitfahigkeit von 4 Wm"K-! von einer Erho-
hung des thermischen Widerstands auszugehen. Der geringste ther-
mische Widerstand ist bei einer Hohe von 31,3 mm zu erwarten. Zu-
sdtzliches Material verbessert aufgrund der geringen Wérmeleitfa-
higkeit die Warmeabfuhr nicht, sondern verschlechtert sie durch die
Einschrankung der Konvektion. Fiir den Einsatz von Material mit ei-
ner Warmeleitfahigkeit von 400 Wm“K- wird die maximal zuléssige
Hohe von 50 mm gewdhlt, um den geringsten thermischen Wider-

stand zu erreichen.
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4.2.9 VERZWEIGTE KUHLKORPERGEOMETRIE

Nachdem alle relevanten Parameter beriicksichtigt wurden, ist die
Geometrie des verzweigten, zylinderférmigen Kiihlkérpers vollstén-
dig definiert. Seine Herstellbarkeit ist durch die Berticksichtigung der
Vorgaben aus der Herstellungstechnik gewahrleistet. Abbildung 1.32
zeigt den Querschnitt des Kiihlkorpers. In Abbildung A.1 sind wei-
tere Ansichten mit Bemaffung zu finden. Die Anpassungen der Geo-
metrie beziiglich Anzahl der Aste, Breite der Teildste, Anzahl der
Verzweigungen und Form der Verzweigung verringern den thermi-
schen Widerstand im Vergleich zur verzweigten Ausgangsgeometrie
gemafl Abbildung 1.14 (links) um Faktor 0,825. Die detaillierte Be-
wertung der Leistungsfahigkeit erfolgt im letzten Abschnitt dieses
Kapitels, nachdem zunéchst eine nicht verzweigte Geometrie zum
Vergleich konstruiert wird und die Funktionsintegration zur Erstel-

lung des Leuchten-Kiihlkdrpers erfolgt.

4.2.10 NICHT VERZWEIGTE KUHLKORPERGEOMETRIE

Zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit der verzweigten Geometrie
wird eine vergleichbare, nicht verzweigte Geometrie konstruiert. Sie
dient dazu die Reduzierung des thermischen Widerstands alleine
durch die Verzweigungen darzustellen. Aus diesem Grund wird die
nicht verzweigte Geometrie so ausgelegt, dass nicht nur ihr Bauraum
dem der verzweigten Geometrie entspricht, sondern sie auch im Ma-

terialvolumen, ihrer Oberflache und dem Kerndurchmesser damit
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Abbildung 1.32: Querschnitt der verzweigten Kiihlkdrpergeometrie als Ausgangs-
modell fiir die Herstellung

Abbildung 1.33: Querschnitt der nicht verzweigten Kiihlkdrpergeometrie, die dem
Vergleich mit der verzweigten Kiihlkérpergeometrie dient.
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iibereinstimmt. Durch die Fertigung im gleichen Herstellungsverfah-
ren mit dem gleichen Material entsteht ein Kiihlkorper, der den di-
rekten Unterschied zwischen verzweigter und nicht verzweigter Ge-
ometrie erlaubt. Abbildung 1.33 zeigt den Querschnitt der nicht ver-
zweigten Geometrie (Bemafiung und weitere Ansichten im Anhang
in Abbildung A.2). Diese ist unter den gegebenen Randbedingungen
so ausgelegt, dass ihr thermischer Widerstand den geringstmogli-
chen Wert aufweist. Ihre Eigenschaften werden in Tabelle 1.2 denen
der verzweigten Geometrie gegeniibergestellt. Dabei ist lediglich mit
geringen, konstruktionsbedingten Abweichungen im Materialvolu-
men zu rechnen, das in der nicht verzweigten Variante geringfiigig
grofler ausfillt, jedoch keinen Einfluss auf den Vergleich der Leis-

tungsfahigkeit erwarten ldsst.

4.3 FUNKTIONSINTEGRATION

Die entworfene zylinderférmige Geometrie zeigt die technische Leis-
tungsfahigkeit der verzweigten Struktur. Sie dient als Basis fiir die
Integration weiterer Funktionen, um eine vollstandige Leuchte auf-
zubauen. Dazu werden neben der Optik auch die Aufnahme fiir den
Schaltungstrager sowie die Kabeldurchfithrung mit Zugentlastung in
den Leuchten-Kiihlkorper integriert. Durch den der &sthetischen
Form des Kiihlkorpers geschuldeten Verzicht auf ein Gehause wird

damit ein Grofiteil der Komponenten eines LED-Systems in einem
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Tabelle 1.2: Eigenschaften von verzweigtem und nicht verzweigtem Kiihlkorper

nicht ver-
verzweigte Ge- . o
) zweigte Geo- Verhiltnis
ometrie )
metrie
Durchmesser 50,0 50,0 1,00
(mm)
Hohe (mm) 50,0 50,0 1,00
Kerndurch- 12,5 12,5 1,00
messer (mm)
Materialvolu- 34,59 35,35 1,02
men (cm?)
Oberflache 363,21 361,24 1,00
(cm?)

Bauteil zusammengefasst. Lediglich die LED auf ihrem Schaltungs-
trager sowie die Kabelverbindung miissen noch im Leuchten-Kiihl-

korper verbaut werden, um die Leuchte fertigzustellen.

Zunichst wird die Kontur der verzweigten Geometrie angepasst so-
wie die Optik ausgelegt und dort integriert. Danach erfolgen die Kon-
struktion der Schaltungstrageraufnahme sowie der Kabeldurchfiih-
rung. Im Hinblick auf die Vorgaben aus dem Fertigungsverfahren
sind abschlieffende Detailanpassungen notwendig, um die Herstel-

lung zu ermoglichen.

103



ENTWURF EINES LED-SYSTEMS

Abbildung 1.34: Ausformungen der verzweigten Kiihlkorper-Geometrie: Links ku-
geldhnliche Form [53], rechts kegelahnliche Form? [54] jeweils mit Offnung fiir Licht-
austritt nach unten

4.3.1 FORMGEBUNG

Sowohl fiir die technische Bewertung als auch fiir die Herstellung ist
die bisherige zylindrische Form der Kiihlkoper vorteilhaft, weil sie
eine einfache Extrusion darstellt. Als eigenstdndige Leuchte ist sie je-
doch ungeeignet, da sie nicht das notwendige, asthetisch hochwer-
tige Erscheinungsbild besitzt. Durch die Ausformung der Kontur
kann dieses Erscheinungsbild erreicht werden. Daneben wird, ab-
hangig von der Art der Ausformung, die verzweigte Struktur deutli-
cher wahrnehmbar und riickt dadurch in den Vordergrund des Pro-

duktdesigns.

3 in der dargestellten frithen Studie sind die Breiten der Aste noch nicht gemaf Vor-
gaben des Herstellungsverfahrens beriicksichtigt
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Die Formgebung der Leuchte beeinflusst die Position von LED und
Optik ebenso wie sie von dieser selbst beeinflusst wird. Dass die not-
wendige Optik einen entsprechenden Bauraum tiiber der LED ein-
nimmt, muss bei der Ausformung beriicksichtigt werden. Eine fla-
chenbiindige Integration der Optik ist nur dann moglich, wenn die
LED in einer geeigneten Vertiefung im Kiihlkorper positioniert wird.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden mehrere Ausformun-
gen entwickelt und zur gestalterischen Bewertung gegeniibergestellt
[53]. In allen Ausfiihrungen ist die Formgebung so gewahlt, dass die
Herstellung in einer zweiteiligen Form erfolgen kann, das heifst, dass
eine einfache Trennebene besteht und sich keine Hinterschnitte erge-
ben. Abbildung 1.34 zeigt die beiden am besten bewerteten Varianten
in kugel- und kegeldhnlicher Form. Im Vergleich zum bisherigen zy-
linderférmigen Kiihlkorper wird die Betonung der verzweigten
Struktur deutlich. Durch die Ausformung werden die Aste so ange-
schnitten, dass die Verzweigungen auch in der seitlichen Ansicht in
Erscheinung treten. Des Weiteren unterstiitzt die Ausformung je-
weils den natiirlichen Charakter, der bereits durch die Verzweigun-
gen entsteht. Wahrend die Kegelform an eine geoffnete Bliite erin-
nert, lasst sich mit der Kugelform eine geschlossene Knospe assoziie-
ren. Die kegeldahnliche Form gibt dabei eine klare Richtung vor und
vermittelt dem Betrachter unmittelbar wo der Lichtaustritt erfolgt.
Die kugeldhnliche Form stellt sich demgegentiiber in sich geschlossen
und ausgewogen dar und lasst keine offensichtliche Richtung erken-
nen, sondern gibt dem Betrachter im ersten Moment das Rétsel auf
was in ihr steckt. Wird die Grofse der Geometrie mit einem Durch-

messer von jeweils 50 mm beriicksichtigt, besitzt die kegelahnliche
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Form den Charakter einer herkdmmlichen MR51 Reflektorlampe,
was die Wahrnehmung als eigenstindige Leuchte erschwert. Aus
diesem Grund wird die Entwicklung der Leuchte in der kugeldhnli-
chen Form weitergefiihrt, wobei diese prinzipiell auf jede andere

Ausformung iibertragen werden kann.

Die Auswirkung der Ausformung auf den thermischen Widerstand
wird ermittelt nachdem alle weiteren Komponenten in die Geometrie
integriert sind und der Leuchten-Kiihlkorper dadurch seine endgiil-

tige Form aufweist.

4.3.2 OPTISCHES SYSTEM

Fiir die Entwicklung eines effizienten LED-Systems ist neben einer
geeigneten Warmeabfuhr vor allem die Auslegung der optischen Ele-
mente von grofier Bedeutung. Sie sorgen dafiir, dass das von der LED
emittierte Licht so gelenkt wird, dass beispielsweise eine gewiinschte

Beleuchtungsstarkeverteilung auf einer Zielfldche entsteht.

Design der Optik

Die Optik hat die technische Funktion, das von der Lichtquelle ein-
treffende Licht zu formen. Daneben trégt sie oftmals aber auch ent-
scheidend zur Asthetik des LED-Systems bei, denn aufgrund der Tat-
sache, dass durch sie der Lichtaustritt erfolgt, steht sie meist im Mit-
telpunkt des Produktdesigns. Dennoch erlauben Variations-
moglichkeiten in der Art der Umsetzung der technischen Funktion

eine Anpassung des dufleren Erscheinungsbilds. So kann mit einer
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TIR-Optik aus transparentem Kunststoff eine geschlossene Tager-
scheinung der Leuchte erreicht werden. Eine glasklare Optik vermit-
telt den Eindruck eines massiven Glaskorpers, der den Betrachter er-
ahnen lédsst, was sich im Innern der Leuchte befindet (Abbildung 1.35,
links). Ist die Lichtaustrittsflache der Optik dagegen diffus, erscheint
sie robust mit einer fast unsichtbar im Inneren der Leuchte verborge-
nen Lichtquelle (Abbildung 1.35, Mitte). Der Einsatz einer Spiegelre-
flektor-Optik zur Formung des Lichts ermoglicht zwar die Umset-
zung einer vergleichbaren Funktion, betont jedoch den technischen
und mechanischen Aufbau sowie die Tiefe des Produkts, indem sie
den Blick ins Innere auf die eigentliche Lichtquelle zuldsst (Abbil-
dung 1.35, rechts). Eine Spiegelreflektor-Optik ergénzt deshalb die
Erscheinung der sichtbaren Technik zur Entwdrmung des Systems
und fiigt sich so in geeigneter Weise in das Produktdesign der

Leuchte ein.

Lichttechnische Anforderungen

Da die entwickelte Leuchte im Wohnumfeld mit Beleuchtungsaufga-
ben wie beispielsweise Lesen und Schreiben, Anwendung finden soll,
wird eine darauf ausgelegte Beleuchtungsstarkeverteilung als Ziel-
verteilung gewahlt. Wahrend fiir die Wohnraumbeleuchtung keine
allgemeinen Vorgaben bestehen, sind die Anforderungen an eine Ar-
beitsplatzbeleuchtung hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz
konkret formuliert [55] und sollen als Anhaltspunkte fiir die Ausle-
gung der Optik dienen. Die Einteilung der Arbeitsumgebung erfolgt
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Abbildung 1.35: Optiken fiir LED-Systeme: klare TIR-Optik (links), diffuse TIR-Optik
(Mitte), Reflektor-Optik (rechts)

dabei in verschiedene Bereiche, denen unterschiedliche Mindest-
werte fiir die mittlere horizontale Beleuchtungsstérke Ej, auf einer Be-
wertungsfldche im Abstand von 0,75 m zum Boden und die Gleich-
mafigkeit der Beleuchtungsstirken g; zugewiesen werden. g, be-
rechnet sich mit der minimalen horizontalen Beleuchtungsstirke
Eninp fur den horizontalen Fall zu

Emin h
E,

9= (1.44)
Abhéangig von der Art und Anordnung der Arbeitspldtze sowie der
gewiinschten Raum- und Lichtwirkung sind der Umgebungsbereich
und der Arbeitsbereich sowie eine besonders beleuchtete Teilflache
innerhalb des Arbeitsbereichs definiert, die dann erforderlich ist,

wenn die Konzentration auf diese Teilfliche durch eine erhohte Be-
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leuchtungsstarke unterstiitzt oder die Beleuchtung an unterschiedli-
che Sehaufgaben angepasst werden soll [55]. Tabelle 1.3 stellt die
Mindestwerte fiir die drei Bereiche dar. Im Hinblick auf die Anwen-
dung der Leuchte im Wohnumfeld werden als Entwicklungsvorga-
ben die Anforderungen fiir den Arbeitsbereich definiert. Diese ent-
sprechen nach [56] den Vorgaben fiir Biiros mit Tatigkeiten wie
Schreiben, Lesen und Datenverarbeitung, CAD-Arbeitspldtzen sowie
Konferenz- und Besprechungsraumen. Als Entwicklungsziel wird
die teilflachenbezogene Beleuchtung auf einer Flache von mindestens
600 mm x 600 mm mit einer mittleren horizontalen Beleuchtungs-

starke von 500 Ix bei einer Gleichmafsigkeit von 0,6 festgelegt.

Tabelle 1.3: Mindestwerte fiir Beleuchtungsanlagen in Biirordaumen gemaf [39]

Ey [Ix] 91
Umgebungsbereich 300 0,5
Arbeitsbereich 500 0,6
Teilflache 750 0,7

Optikentwurf

Im Hinblick auf die gegebenen Anforderungen muss fiir die Leuchte
eine Optik entworfen werden, die das von der LED emittierte Licht
entsprechend ausrichtet. Prinzipiell wird dabei unterschieden zwi-
schen Primér- und Sekundaroptiken, wobei erstere das Licht sam-
meln, wihrend letztere zum Formen des Lichts dienen [57]. Primaér-

optiken werden in der Regel vom LED-Hersteller vorgegeben und
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sind fest mit der LED verbunden. Am héufigsten wird hierbei eine
lambertsche Abstrahlcharakteristik umgesetzt. Auch die fiir die
Leuchte eingesetzte Cree XM-L2, emittiert nahezu lambertsch [58].
Um diese Verteilung in eine den Zielvorgaben entsprechende Vertei-
lung zu tiberfiihren, wird eine Sekundaroptik entworfen. Herkémm-
liche LED-Optiken werden grofitenteils als TIR-Optiken aus transpa-
rentem Kunststoff wie beispielsweise PMMA oder als beschichtete
Kunststoff-Reflektoren hergestellt und als eigenstandiges Bauteil in
das LED-System integriert. Im Gegensatz dazu wird die durch das
Herstellungsverfahren des PulverspritzgiefSens gegebene Designfrei-
heit beim Entwurf des LED-Systems auch fiir die Einbindung optisch
wirksamer Flachen genutzt. So kann ein Reflektor im Kiihlkorper in-
tegriert werden und sowohl die Herstellung als auch die Montage ei-

nes zusatzlichen optischen Bauteils entfallen.

Die Auslegung des Reflektors erfolgt mittels optischem Mafsschnei-
dern und optischer Simulation. Mit dem TailorTool steht am Licht-
technischen Institut des KIT eine leistungsfdahige Software zur Be-
rechnung von optischen Flachen zur Verfligung. Dabei wird ausge-
hend von einer idealen Punktlichtquelle durch einen auf
geometrischer Optik basierenden Algorithmus eine kontinuierliche
Freiformflache berechnet, mit der das von der Quelle emittierte Licht
in eine gewiinschte Zielverteilung transformiert wird [59]. Die Be-
rechnungen sind auf rotationssymmetrische Systeme beschrankt, lie-
fern jedoch das bestmogliche Ergebnis, um das von der Quelle er-
fasste Licht exakt in die Zielverteilung zu transformieren. Mit Hilfe

der CAL (Computer Aided Lighting) Software LightTools® werden die
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berechneten Reflektorfldchen iiberpriift, in dem ein Simulationsmo-
dell des Systems erstellt und die resultierenden Simulationsergeb-

nisse analysiert werden.

Die Grundlage fiir die Berechnungen bilden neben den gegebenen
Anforderungen an die Beleuchtungsstarke auf der Zielfliche auch
die geometrischen Vorgaben aus der Anwendung der Leuchte. So
wird angenommen, dass die Leuchte im Abstand von 950 mm zur
Tischplatte, auf der die Teilflache von 600 mm x 600 mm ausreichend
beleuchtet werden soll, befestigt wird. Der Bauraum fiir den Reflek-
tor ist durch die Geometrie des Kiihlkorpers begrenzt. Je geringer der
Radius des Reflektors, desto geringer ist die Einschrankung der di-
rekten vertikalen Konvektionsstromung an den verzweigten Asten.
Die optische Funktion steht deshalb im Widerspruch zur thermischen
Funktion. Dennoch bietet die verzweigte Geometrie einen entschei-
denden Vorteil fiir die Integration des Reflektors. In der Nahe der
Mittelachse besitzt der verzweigte Kiihlkorper weniger Oberflache
als im dufleren Bereich. Gelingt es den Radius des Reflektors auf den
Radius des ersten Astabschnitts zu beschranken, verringert sich die
Oberflache der Aste abhéngig von der Reflektorlinge um lediglich
Faktor 0,988 bis 0,9524. Diese Beschrankung folgt ebenso aus astheti-
scher Sicht, wobei hier idealerweise der Radius des Reflektors mit

dem der ersten Verzweigung zusammenféllt. So entfillt der erste

¢ Hierbei wurde die zusatzliche Oberflache beriicksichtigt, die der Reflektor an der
AuRenseite in den Bereich der Aste einbringt. Da diese Oberfléche thermisch genau
wie die Aste angebunden ist und im Kanal der Konvektionsstromung liegt, trigt
diese Oberflache ebenfalls zur Warmeabfuhr bei.
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Teilast vollstdndig und es bleibt kein Ansatz zuriick, wahrend gleich-
zeitig der zweite und dritte Teilast in ihrer Form vollstandig erhalten
bleiben. Folgt die Wandstarke des Reflektors auflerdem der Astbreite
des zweiten Astabschnitts ergibt sich letztendlich eine harmonische
Verbindung zwischen Reflektor und Verzweigung, die den Reflektor

vollstandig in den Kiihlkorper integriert (Abbildung 1.36).

Abbildung 1.36: Ansicht der Lichtaustrittseite: Integration des Reflektors in die
Kiihlkorper-Geometrie, so dass lediglich der erste Teilast entfallt

Prinzipiell wird das von der LED emittierte Licht nur teilweise vom
Reflektor erfasst. Ein direkter Anteil des Lichts verldsst den Reflektor
ohne Reflexion. Dieser Anteil kann nicht durch den Reflektor geformt

werden. Der Reflektor wird deshalb so ausgelegt, dass der direkte

Anteil des Lichts die Zielfldche vollstandig ausleuchtet und der zu-
satzliche reflektierte Anteil die Homogenitét dieser Ausleuchtung er-
hoht. In Verbindung mit dem maximal zuldssigen Radius des Reflek-

tors folgt daraus die notwendige Bautiefe von 16,1 mm.
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Abbildung 1.37: Funktionsweise des entworfenen Reflektors unter Beriicksichti-
gung des gegebenen Bauraums

Das Konzept zur Funktionsweise des Reflektors folgt aus den gege-
benen Randbedingungen und ist in Abbildung 1.37 schematisch im
Schnittbild dargestellt. Die Reflektorflachen sind dabei so ausgerich-
tet, dass sie das Licht auf die gegeniiberliegende Seite der optischen
Achse werfen. Strahlen mit kleinen Winkeln werden an den Rand der
Zielflache geworfen, wahrend solche mit groffen Winkeln die Zielfla-
che nahe der optischen Achse treffen. Nur durch die Reflexion auf die
gegeniiberliegende Seite der optischen Achse weist der Reflektor im
duflleren Bereich sehr kleine Winkel zur optischen Achse auf und

passt in den gegebenen Bauraum.

Das Mafsschneidern der Reflektorflachen erfolgt in mehreren Schrit-

ten. Die Ausgangsgeometrie wird fiir eine lambertsch abstrahlende
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Punktlichtquelle so berechnet, dass auf einem Detektor, der mit ei-
nem Radius von 425 mm dem Umbkreis der zu beleuchtenden Teilfla-
che entspricht, im Abstand von 950 mm eine konstante Beleuchtungs-
starke erreicht wird. In der anschlieflenden optischen Simulation
wird die Beleuchtungsstdrke auf der Teilflache analysiert, die sich
ergibt, wenn anstatt der Punktlichtquelle die Strahldaten der verwen-
deten LED als Lichtquelle eingesetzt werden. Die Simulation bertick-
sichtigt im Gegensatz zum Mafischneidern sowohl das direkt emit-
tierte und nicht durch den Reflektor reflektierte Licht als auch die
raumliche Ausdehnung der Lichtquelle. Aufierdem werden die Ei-
genschaften der Reflektoroberflache einbezogen. Diese wird mittels
Gauf3-Streuung abgebildet, die eine winkelabhangige Lichtstéarke ge-

maf

1/6\°
1(8) = I, exp [—E (;) ] (1.45)

erzeugt. Hierbei wird mit I, die Lichtstdrke in die nicht gestreute
Ausfallsrichtung und mit o die Standardabweichung der Gaufsver-
teilung bezeichnet. Aufgrund fehlender Erfahrungswerte fiir im Me-
tallpulverspritzguss hergestellte Reflektorflichen wird mit einem
durchschnittlichen Wert von 3° fiir die Standardabweichung gerech-
net [60]. Aufserdem wird die Reflexion mit 70 % angenommen, was

im unteren zu erwartenden Bereich liegt.

Aufgrund der zuverldssigeren Aussage dient das Simulationsergeb-
nis, sofern es nicht der gewiinschten Zielverteilung entspricht, als

Kriterium zur Anpassung der Zielverteilung des Mafischneiderns.

114



FUNKTIONSINTEGRATION

500 500
400 400
300 300
200
100 100
Y.mm 0 0
-100 100
200
300
400
-100 000 100 1000

Lux

1000 552

338

5 100 an

10

5&) 400 300 -200 -100 0 100 200 300 400 500

Abbildung 1.38: Beleuchtungsstarkeverteilung der entworfenen Reflektoroptik im
Abstand von 950 mm bei Einsatz einer LED mit 573 Im

Nach Durchfiihrung mehrerer Iterationen wird eine Beleuchtungs-
starkeverteilung erreicht, die den gegebenen Anforderungen ent-
spricht. Abbildung 1.38 zeigt diese auf einer Fldche von
1.000 mm x 1.000 mm. Mit einem Lichtstrom der LED von mindes-
tens 573 Im werden die Vorgaben erfiillt. Auf der eingezeichneten Be-
wertungsflache wird eine mittlere Beleuchtungsstarke von 500 Ix er-
reicht. Die Gleichmafigkeit g, betrdgt 0,81. Diese wird in erster Linie

dadurch erreicht, dass durch den Reflektor wenig Licht ins Zentrum
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der Flache gelenkt wird, wo ein starker direkter Licht-Anteil vor-
herrscht. Dies ist auch nach dem Mafischneidern noch durch einen
geringen Abfall der Querschnittskurven der Beleuchtungsstarke um
das Zentrum zu erkennen. Die zugehorige Lichtstarkeverteilungs-
kurve in Abbildung C.5 (Anhang) verdeutlicht dies. Die Effizienz des
gesamten optischen Systems betrdagt mit den Annahmen der Simula-
tion 0,79.

Die berechneten Reflektorflachen werden in die Geometrie des Kiihl-
korpers integriert und im Folgenden durch weitere Komponenten

zur vollstandigen Leuchte erganzt.

4.3.3 KABELDURCHFUHRUNG UND LED-AUFNAHME

Fiir den Einsatz als Hangeleuchte muss der Leuchten-Kiihlkdrper
eine zentrale Kabeldurchfithrung aufweisen, um aufrecht ausgerich-
tet zu sein. Neben der mechanischen Aufhingung stellt das verbaute
Kabel auch die elektrische Verbindung zwischen Betriebsgeradt und
LED her. Dieses muss daher bis an den Schaltungstréager gefiihrt wer-
den. Aufgrund der zentralen Positionierung von LED und Optik im
Leuchten-Kiihlkorper, wird die Kabeldurchfithrung zweiteilig kon-
struiert. Somit wird es moglich die Verkabelung mittig in den Kiihl-
korper, jedoch aufiermittig an den Schaltungstrager zu fiithren. Dies
verhindert den Wegfall von Material zentral unter der LED und da-
mit an der Stelle des grofiten Warmeeintrags in den Kiihlkorper. Aus-
gehend von einer horizontalen Trennung ist diese Ausfiihrung im

Spritzgusswerkzeug umsetzbar.
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Bei der Anbindung des Schaltungstrégers an den Kiihlkorper soll ein
moglichst hoher Anpressdruck erreicht werden, um einen geringen
thermischen Kontaktwiderstand zu erreichen. Fiir die Aufnahme des
Schaltungstrédgers sind deshalb gewindeformende Schrauben vorge-
sehen, die fiir Metalle bis zu einer Harte von 140 HB eingesetzt wer-
den kénnen [61] und damit auch fiir Kupfer geeignet sind. Dadurch
entfallen Nacharbeiten fiir das Schneiden und Saubern der Gewinde
vor der LED-Montage. Die notwendigen Sacklocher sind im Kiihlkor-
per mit einem maximalen Durchmesser von 1,56 mm, einer Form-

schrége von 1° sowie einer Tiefe von 3,20 mm vorgesehen.

Mit diesen Details der Konstruktion beinhaltet die Geometrie des
Leuchten-Kiihlkorpers alle notwendigen Komponenten. Die ab-
schliefende Anpassung an die Vorgaben der Fertigungstechnik ge-
wabhrleistet letztendlich ihre Herstellbarkeit.

4.3.4 WANDSTARKEN UND TRENNEBENE

Neben der bereits beim Entwurf der verzweigten Geometrie bertick-
sichtigten, mindestens einzuhaltenden Wandstarke, setzt der Pulver-
spritzguss auch eine maximale Wandstédrke voraus. Diese darf nicht
iiberschritten werden, um das spritzgegossene Bauteil zuverlassig
fertigen zu konnen. Durch die verwendeten Werkstoffe folgt die Vor-
gabe, dass kein Volumenelement des Bauteils so grofs sein darf, dass
eine Kugel mit Radius 3 mm darin Platz findet. Die Aste sind auf-
grund ihrer Breite diesbeziiglich unkritisch. Der Kern dagegen muss

entsprechend angepasst werden. Dabei wird zum einen die Bohrung
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Auswerferseite Diisenseite

SCHNITT A-A

Abbildung 1.39: Drauf- und Schnittansicht des Kiihlkérpers. Die dunkelgrau einge-
farbte Kreisflache entspricht der maximal zuldssigen Wandstérke. Die hellgrau einge-
farbte Flache zeigt das Materialvolumen, welches zwar gegossen, jedoch vor dem
Sintern wieder entfernt wird.

der Kabeldurchfiihrung so tief ausgefiihrt, dass die Materialstarke
darunter ausreichend gering ist. Zum anderen wird der Kern mit ei-
ner Stufe versehen, um ein zu grofles Materialvolumen oberhalb des
integrierten Reflektors zu verhindern. Abbildung 1.39 zeigt die resul-
tierende Geometrie im Schnittbild. Die dunkelgrau eingeférbte Fla-
che entspricht einer Kreisflaiche mit 3 mm Radius. Sie zeigt die Stelle
mit der grofiten Wandstérke, die so angepasst wurde, dass sie den
zuldssigen Wert nicht iibersteigt. Die hellgrau eingefarbte Flache be-
schreibt das Volumen der Kabeldurchfithrung. Dieses Volumen wird
im SpritzgiefSprozess zunédchst mit Material gefiillt, da zum Erreichen
einer bestmdglichen Materialverteilung mittig angespritzt wird. Das

Material in der ausgefiillten Kabeldurchfithrung wird zusammen mit
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dem Anguss entfernt. Die Anspritzung im Zentrum der Montagefla-
che stellt keine Alternative dar, da dies zu einer unregelmafSiigen
Oberflache im thermisch wichtigen Bereich der Anbindung des
Schaltungstragers fithren wiirde. Die Auflenseite des Kerns ist unter
Beriicksichtigung der Werkzeugtrennung ausgeformt. Diese erfolgt
aufgrund der Kugelform mittig wie in Abbildung 1.39 rechts darge-
stellt. Der Kern verlauft bis zur Mitte zylinderférmig, um die Entfor-
mung zu ermoglichen. Des Weiteren werden an allen Kanten Radien
von 0,1 mm vorgesehen, um die Herstellbarkeit des Werkzeugs zu
berticksichtigen. Abbildung A.3 im Anhang zeigt die bemafite Geo-

metrie in verschiedenen Ansichten.

Sie beriicksichtigt so alle Vorgaben des Herstellungsverfahrens. Ihre
Leistungsfahigkeit wird anhand thermischer Simulationen unter-

sucht, bevor die Fertigung der Bauteile erfolgt.

4.4 ERWARTETE THERMISCHE LEISTUNGSFAHIGKEIT

Die Ergebnisse thermischer Simulationen lassen eine Aussage zur er-
warteten Leistungsfahigkeit der entworfenen Kiihlkorper zu. Bei den
zylinderférmigen Kiihlkorpern steht dabei der Vergleich zwischen
verzweigter und nicht verzweigter Geometrie im Vordergrund. Die
Leistungsfahigkeit des Leuchten-Kiihlkorpers soll aufierdem beziig-

lich ihrer Abhéngigkeit von Lage und Material untersucht werden.
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Abbildung 1.40: Nicht verzweigte und verzweigte Geometrie im Vergleich: Ergeb-
nisse der thermischen Simulation der lackierten Bauteile

Die zylinderformigen Kiihlkorper lassen aufgrund der unterschiedli-
chen Anordnung ihrer Oberfldchen einen unterschiedlichen thermi-
schen Widerstand erwarten, auch wenn sie ansonsten nahezu iden-
tisch sind. Zum Vergleich werden beide Kiihlkérper in der
Simulation aus Kupfer aufgebaut und unter Beriicksichtigung von
Waérmeleitung und Konvektion simuliert. Der Verlustleistungsein-
trag betrdgt 6,5 W bei einer Umgebungstemperatur von 25,0 °C. Der
thermische Widerstand der verzweigten Geometrie belduft sich auf
6,29 KW+, wahrend die nicht verzweigte Geometrie einen Wider-
stand von 6,74 KW erwarten lasst. Dies entspricht einem um den
Faktor 1,071 hoheren thermischen Widerstand fiir die nicht ver-

zweigte Ausfithrung, trotz vergleichbaren Materialvolumens und
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Oberflachen. Wird neben der Warmeleitung und der Konvektion
auch die Warmestrahlung berticksichtigt, ergeben sich erwartungs-
gemaf geringere thermische Widerstédnde. Die Simulation mit einem
Emissionskoeffizienten von 0,92 fiir matten Lack ldsst einen thermi-
schen Widerstand von 4,78 KW fiir die verzweigte Geometrie und
von 4,90 KW fiir die nicht verzweigte Geometrie erwarten. Durch
den zusatzlichen und fiir beide Geometrien vergleichbar grofien
Strahlungsanteil wird der Unterschied zwischen beiden Geometrien
dadurch reduziert auf den Faktor 1,025. Die erwartete Temperatur-
verteilung an der Kiihlkorperoberfliche sowie die Stromungsge-
schwindigkeiten in der Mittelebene werden in Abbildung 1.40 darge-
stellt. Die angegebenen absoluten Temperaturen entsprechen den Si-
mulationsergebnissen unter Beriicksichtigung von Warmeleitung,
Warmestrahlung und Konvektion. Neben den hoheren Temperatu-
ren der nicht verzweigten Geometrie sind auch die dort vorhandenen

Bereiche mit geringer Stromungsgeschwindigkeit zu erkennen.

Der Leuchten-Kiihlkorper basiert auf der verzweigten Variante des
zylinderformigen Kiihlkérpers. Durch den Rotationsschnitt sowie
die Integration zusatzlicher Komponenten in die Geometrie weist er
jedoch ein geringeres Materialvolumen und damit eine geringere
Oberflache als der zylinderformige Kiihlkorper auf. Die Ergebnisse
der Simulation mit identischen Randbedingungen zeigen deshalb ei-
nen thermischen Widerstand, der um Faktor 1,473 grofer ist als der
der zylinderformigen Kiihlkorper. Abbildung 1.41 stellt dazu die
Temperaturverteilung der dufleren Kiihlkorperoberflache dar. Die

Temperaturen liegen dort zwischen 60,0 °C und 60,4 °C, wobei die
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Maximaltemperatur an der Oberfliche des Kerns zu erwarten ist.
Deutlich werden auch die Bereiche mit den geringsten Oberflachen-
temperaturen, die sich aufgrund der Anstromung an der unteren
Halfte der Kugel befinden.

61.03
60.86
60.70
60.53
60.36
60.20

60.03
Temperatur (Festkorper) ['C]

Abbildung 1.41: Temperaturverteilung an den Oberflachen des Leuchten-Kiihlkor-
pers aus Kupfer

Verglichen wird der verzweigte Leuchten-Kiihlkorper zunédchst mit
zwei weiteren Modellen kugelférmiger Leuchten-Kiihlkérper. Zum
einen liefert die Grundform der nicht verzweigten zylinderformigen
Kiihlkorper eine Geometrie, die in Materialvolumen und Oberflache
mit dem verzweigten Leuchten-Kiihlkorper iibereinstimmt. Zum an-

deren wird als Referenzgeometrie eine geschlossene, massive Kugel
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Abbildung 1.42: Leuchten-Kiihlkorper zum Vergleich: verzweigte, nicht verzweigte
und geschlossene Variante

mit identischem Durchmesser verwendet. Sie stellt den Bezug zu her-
kémmlichen Leuchten mit geschlossenem Gehause dar (vergleiche
beispielsweise [45]), wobei das Gehduse durch die massive Ausfiih-
rung im Modell ideal an die LED angebunden ist. Das Materialvolu-
men der Kugel liegt um den Faktor 2,345 hoher, ihre Oberflache um
den Faktor 0,401 niedriger im Vergleich zum verzweigten Leuchten-
Kiihlkorper. Die drei Varianten werden in Abbildung 1.42 darge-
stellt. Gegeniiber dem verzweigten Leuchten-Kiihlkorper zeigt die
Simulation hohere thermische Widerstande, die sich unter Bertiick-
sichtigung von Warmeleitung und Konvektion fiir die nicht ver-
zweigte Ausfiihrung um den Faktor 1,085 beziehungsweise fiir die

geschlossene Ausfiihrung um den Faktor 2,323 unterscheiden.
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Als Pendelleuchte ausgelegt, ist davon auszugehen, dass die Einbau-
lage des Leuchten-Kiihlkorpers in der Anwendung unverandert
senkrecht bleibt. Dennoch soll der Einfluss der Ausrichtung des
Kiihlkorpers untersucht werden, da die vertikale Rippenstruktur er-
warten lasst, dass sich diese in nicht vernachlédssigbarer Weise auf die
Leistungsfahigkeit des Kiihlkorpers auswirkt. Abbildung 1.43 stellt
die relative Anderung des thermischen Widerstands dar, die sich
durch die Variation der Ausrichtung zwischen 0° (vertikal nach un-
ten abstrahlend) und 90° (horizontal abstrahlend) ergibt. Deutlich
wird die starke Lageabhangigkeit des Kiihlkorpers mit einer Erho-
hung des thermischen Widerstands gegeniiber der Ausrichtung zur
vertikalen Abstrahlung um den Faktor 1,658 im Maximum bei Aus-

richtung mit horizontaler Abstrahlung.

Neben der Herstellung des Leuchten-Kiihlkorpers aus Kupfer, er-
moglicht das gewadhlte Herstellungsverfahren die Verarbeitung einer
Vielzahl an unterschiedlichen Werkstoffen mit einer groffen Band-
breite der Warmeleitfahigkeit. Auch wenn Kupfer die hochste War-
meleitfahigkeit bietet, konnen alternative Materialien fiir die jewei-
lige Anwendung beispielsweise aus Kosten- oder Designgriinden
besser geeignet sein, vor allem wenn eine geringere LED-Leistung im
System ausreicht. Abbildung 1.44 stellt die zu erwartende Erhdhung
des thermischen Widerstands des Leuchten-Kiihlkorpers fiir ver-
schiedene Werkstoffe dar, die im Pulverspritzguss beziehungsweise
Spritzguss verarbeitet werden konnen. Eine Ausnahme bildet dabei
Aluminium, das bisher nicht spritzgegossen werden kann, jedoch als

Standardmaterial fiir Kithlkérperanwendungen zur Einordnung mit
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Abbildung 1.43: Abhingigkeit des thermischen Widerstands von der Ausrichtung
des Leuchten-Kiihlkorpers

aufgefiihrt ist. Hierbei wird deutlich, dass fiir leistungsstarke An-
wendungen neben Kupfer auch Materialien wie Aluminiumnitrid
oder Siliciumcarbid eingesetzt werden konnen, ohne starke Einbuflen
in der Leistungsfahigkeit des Kiihlkorpers zu erhalten. Fiir Materia-
lien wie Aluminiumoxid, Edelstahl und Titan muss dagegen von ei-
ner Erhohung des thermischen Widerstands im Bereich von 1,15 aus-
gegangen werden. Warmeleitfahiger Kunststoff und Zirkonoxid eig-
nen sich in der gegebenen Geometrie noch fiir Systeme mit
reduzierter Leistung. Die Verwendung von Porzellan stellt allenfalls

eine auflergewohnliche Alternative fiir das Erscheinungsbild des
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LED-Systems dar, da der thermische Widerstand des Kiihlkorpers

mit diesem Material das Dreifache dessen fiir Kupfer betrégt.

©
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Abbildung 1.44: Abhingigkeit des thermischen Widerstands des Leuchten-Kiihlkor-
pers von der Warmeleitfahigkeit des verwendeten Materials (normiert auf den Wert

des Kupfer-Kiihlkorpers)

Nachdem die erwartete Leistungsfahigkeit der entworfenen Geomet-

rien mittels thermischer Simulationen ermittelt wurde, werden die

Bauteile gefertigt. Dadurch wird das Herstellungsverfahren fiir die

Fertigung dieser Geometrien bewertet und es entstehen Bauteile, an

denen die Aussagen der Simulationen messtechnisch iiberpriift wer-

den konnen. Bevor darauf in Kapitel 5 und Kapitel 6 eingegangen

wird, bildet die Beschreibung eines weiteren Leuchten-Kiihlkorpers
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und dessen Leistungsfahigkeit als Ergdnzung mit groflerem Bauraum

den Abschluss dieses Kapitels.

4.5 GROSSER BAURAUM

Das Potenzial die Warmeabfuhr durch eine verzweigte Geometrie ge-
geniiber einer nicht verzweigten zu steigern, ist umso grofier je gro-
Ber der Bauraum ist, der fiir die Verzweigungen zur Verfiigung steht.
Dies soll am Beispiel einer Geometrie mit mehr als 70-fachem Bau-
raum gegeniiber den bisherigen Kiihlkorpern gezeigt werden. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden mehrere verzweigte Geometrien fiir
unterschiedliche Anwendungsbereiche und Herstellungsverfahren

entwickelt. Fiir den Einsatz bei der Beleuchtung von vorwiegend ge-

Abbildung 1.45: Querschnitt von verzweigter und nicht verzweigter Geometrie mit
200 mm Durchmesser
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werblich genutzten Rdumen sind die Anforderungen an ein LED-Sys-
tem mit 102 W elektrischer Leistung, einem Durchmesser von
200 mm sowie einer Bauh6he von 240 mm gegeben. Die Verlustleis-
tung wird durch ein LED-Modul mit 32 LEDs auf einer kreisformigen
Flache von 50 mm Durchmesser eingebracht und betrdgt maximal
69,44 W (Tabelle 1.1). Die angestrebte Herstellung im Druckguss aus ei-
ner korrosionsarmen Aluminium-Legierung (AlSi9Mn) bedingt eine
Mindestwandstarke von 1,6 mm. Die Warmeleitfahigkeit der Legie-
rung liegt zwischen 140 Wm'K-! und 170 Wm'K-.. Die Auslegung des
Leuchten-Kiihlkorpers erfolgt geméafS dem beschriebenen Vorgehen
unter Beriicksichtigung der geometrischen und thermischen Vorga-
ben. Abbildung 1.45 zeigt links den Querschnitt der resultierenden

Geometrie, die bei i,,4, = 3 acht Aste aufweist.

Der Vergleich mit der in Abbildung 1.45 rechts dargestellten nicht
verzweigten Referenzgeometrie mit nahezu identischem Materialvo-
lumen und vergleichbarer Oberflache zeigt einen Vorteil fiir die ver-
zweigte Geometrie wie in Tabelle 1.4 zusammengefasst. Der thermi-
sche Widerstand der verzweigten Geometrie ist um Faktor 0,807 ge-
ringer. Dieser, im Vergleich zum Kiihlképer mit 50 mm, grofiere
Vorteil zeigt das Potenzial der verzweigten Geometrie unter Bertick-
sichtigung der Herstellungsvorgaben fiir einen grofseren Bauraum.
Hier konnen verzweigte Strukturen noch besser genutzt werden, um
den thermischen Widerstand zu verringern, weil sie die effiziente

Ausnutzung des kompletten Bauraums ermoglichen.

Das nachfolgende Kapitel beschiftigt sich weiterhin mit den fiir den

Pulverspritzguss entwickelten Geometrien fiir die Anwendung in
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der Allgemeinbeleuchtung. Dabei steht die Herstellung der Bauteile

im Vordergrund.

Tabelle 1.4: Eigenschaften von verzweigtem und nicht verzweigtem Kiihlkérper mit
200 mm Durchmesser

) verzweigt /
nicht ver-
verzweigt ) nicht ver-
zweigt .
zweigt
Durchmesser (mm) 200,0 200,0 1,000
Hohe (mm) 240,0 240,0 1,000
Materialvolumen (cm?) 24844 2483,2 1,000
Oberflache (cm?) 12.594 12.806 0,983
Thermischer
0,386 0,478 0,807

Widerstand (KW-)
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Kapitel 5

FERTIGUNG

Die Frage der Fertigung stellt sich bereits am Anfang der Produktent-
wicklung. Denn Fertigungsverfahren und verwendete Materialien
liefern entscheidende Vorgaben fiir das Produktdesign. Das folgende
Kapitel biindelt alle Informationen zur Herstellung, auch wenn sie im
Entwicklungsprozess an verschiedenen Stellen Beriicksichtigung fin-
den. Am Ende stehen fertige Bauteile, die im anschlieSenden Kapitel
charakterisiert und auch im Hinblick auf das Fertigungsverfahren be-

wertet werden.

5.1 FERTIGUNGSVERFAHREN

Der Einsatz einer verzweigten Kiihlkorpergeometrie in einer LED-
Leuchte stellt verschiedenste Anforderungen an das Fertigungsver-
fahren. Zum einen muss die Geometrie als solche in grofien Stiick-
zahlen herstellbar sein, das heifit vor allem auch die notwendigen As-
pektverhéltnisse von bis zu 50:1 gefertigt werden konnen. Zum an-
deren ist der zu verarbeitende Werkstoff ein wichtiges Kriterium, da
er neben der Geometrie entscheidend die Leistungsfahigkeit beein-
flusst. In gleichem Maf§ muss das Fertigungsverfahren gewéhrleisten,

dass reproduzierbar hochwertige Oberflachen entstehen, die den
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Einsatz der verzweigten Kiihlkorper als Sichtteile ermoglichen und

die Asthetik der Geometrie unterstiitzen.

Fiir die Herstellung von Kiihlkorpern fiir LED-Systeme stehen prin-
zipiell verschiedene Verfahren fiir verschiedene Werkstoffe zur Ver-
fiigung. Aufgrund von geringer Dichte, hoher Warmeleitfahigkeit
und niedrigem Preis ist fiir die Herstellung von Kiihlkorpern im All-
gemeinen Aluminium das vorherrschende Material [62]. Bewédhrte
Verfahren sind neben der spanenden Bearbeitung vor allem Druck-
umformverfahren, wie Schmieden oder Strangpressen und Giefsver-
fahren, wie Fein- oder Druckguss. Die Auswahl des wirtschaftlichs-
ten Herstellungsverfahrens ist immer abhadngig von einer Vielzahl an
Faktoren, unter denen in der Regel die Teilegeometrie und die Stiick-
zahl den stdrksten Einfluss haben. Fiir geringe bis hohe Stiickzahlen
wird bei einfacher Teilegeometrie das Schmieden oder Strangpres-
sen, bei hoherer Komplexitit das Druckgiefien eingesetzt, wahrend
fiir mittlere bis komplexe Teile, bei niedrigen bis mittleren Stiickzah-
len, der Feinguss oftmals die wirtschaftlichste Alternative darstellt.
Fiir mittlere bis hohe Stiickzahlen kommt bei mittlerer bis hoher
Komplexitdt im Bauteil ein weiteres Verfahren in Betracht. Das
Spritzgieflen wird umso attraktiver, je hoher die Stiickzahl und je

komplexer die Bauteilgeometrie ist [63].

5.1.1 DRUCKGIESSEN

Das Standardverfahren fiir die Herstellung von Kiihlkoérpern aus

Aluminium ist neben dem Strangpressen fiir einfache Geometrien
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das Druckgiefsen fiir komplexere Bauteile. Dabei werden Urformen
aus einer fliissigen Metallschmelze unter hohem Druck in einer me-
tallischen Dauerform hergestellt. Diese Form ist als zweiteiliges
Druckguss-Werkzeug ausgefiihrt und wird vor dem GiefSen erhitzt.
Beim Kaltkammer-Druckgieflen wird die GieSkammer mit Schmelze
gefiillt und im Anschluss durch den dort gelagerten Gieffkolben in
das Druckguss-Werkzeug gedriickt. Nach dem Erstarren wird die
Form gedffnet und das Bauteil ausgeworfen. Beim Druckgiefien wer-
den hauptsédchlich Werkstoffe mit niedrigem Schmelzpunkt wie Alu-
minium-, Magnesium- und Zinklegierungen verarbeitet. Abhéangig
von der Geometrie des Bauteils sind Teile mit Wandstarken von

1 mm und mehr herstellbar [64].

Die Herstellbarkeit des Leuchten-Kiihlkorpers im Druckguss ist auf-
grund der Geometrie und der erforderlichen Oberflachenqualitit je-
doch nicht gewahrleistet, selbst wenn Geometrieanpassungen erfol-
gen. Diese betreffen hauptsachlich Formschréagen, die mit mindestens
1,5° vorgesehen werden miissen und neben an der Trennebene ver-
breiterten Rippen dort eine umlaufende Kante verursachen. Riefen in
Abformrichtung und gegebenenfalls Ausbriiche im Gussteil sind
dennoch zu erwarten, weil das Bauteil beim Abkiithlen im Bereich der
Verzweigungen auf die Gussform schrumpft. Ebenso entstehen
Gussnihte an der Formtrennung. Das Entfernen von Riefen und Nah-
ten vor allem in den Bereichen zwischen den Rippen ist selbst mit
aufwiandiger Nacharbeit kaum moglich. Der Leuchten-Kiihlkorper
biifit deshalb an der Qualitét seiner Erscheinung ein, sowohl durch

die Formschrégen als auch durch die geringere Oberfldchenqualitat.
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5.1.2 FEINGIESSEN

Beim Feingiefien nach dem Wachsausschmelzverfahren werden Bau-
teile mittels einer ungeteilten keramischen GiefSform hergestellt, die
aus einem Modell aus Wachs oder Thermoplast entsteht. Dieses ver-
lorene Modell ist meist wiederum im Spritzguss mit Werkzeugen aus
Aluminium oder Stahl gefertigt [65]. Fiir sehr kleine Stiickzahlen kon-
nen auch additiv gefertigte Modelle aus dem 3D-Druck eingesetzt
werden. Zur Herstellung der Form werden mehrere Modelle zu
Giefstrauben verbunden und mehrfach abwechselnd in eine kerami-
sche Masse getaucht und mit Sand bestreut bis eine stabile Form ent-
standen ist. Nach dem Trocknen der Form erfolgt das Ausschmelzen
der Modelle, bevor die Form gebrannt wird und die Bauteile durch
Fiillen der Form mit Schmelze abgegossen werden. Nach dem Erstar-
ren der Schmelze wird das Bauteil durch Zerstdren der Form ent-
formt und vom GiefSkanal entfernt. Im Feinguss konnen verschiedene
Stahle und Legierungen unter anderem auf Basis von Kupfer und
Aluminium verarbeitet werden. Die Geometrie des Leuchten-Kiihl-
korpers lasst sich ohne Anderungen feingieSen. Im Vergleich zum
Pulverspritzguss ist jedoch eine geringere Oberflachenqualitét zu er-
warten, die auch durch zusitzliche Nacharbeiten gegebenenfalls

nicht ausreichend gesteigert werden kann.

5.1.3 SPRITZGIESSEN

Das Spritzgiefsen ist ein Urformverfahren in dem hauptsachlich Ther-

mopolaste verarbeitet werden. Dabei wird der Werkstoff in der
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Spritzeinheit plastifiziert und danach iiber eine Diise unter Druck in
das SpritzgieBwerkzeug, das als zweiteilige Dauerform dient, einge-
spritzt. Die SchliefSeinheit halt wahrenddessen beide Teile des Werk-
zeugs zusammen, wobei die bewegliche Auswerferseite auf die fest
montierte Diisenseite des Spritzgiewerkzeugs gedriickt wird. Nach-
dem der eingespritzte Werkstoff in den festen Zustand iibergegangen
ist, wird die Form durch Bewegen der Auswerferseite gedffnet und

das spritzgegossene Teil ausgeworfen.

Vor allem durch die grofse Designfreiheit und die hohe Oberflachen-
giite, die das SpritzgieSen fiir den Teileentwurf bietet, ergeben sich
Vorteile gegeniiber anderen Herstellungsverfahren. So lassen sich
Bauteile endkonturnah fertigen und beispielsweise auch Hinter-
schnitte, Gewinde, Verzahnungen oder Freiformflachen mit hoher
Oberflachenqualitét herstellen [6]. Der Materialiiberschuss kann, wie
bei anderen Giefsverfahren, sehr gering gehalten werden, da fiir jedes
Teil nur unwesentlich mehr als das Material zur Fiillung der Form

bendtigt wird.

Verarbeitet werden im Spritzguss iiberwiegend Kunststoffe, die
durch das Einbringen von Fiillstoffen mit hoherer Warmeleitfahig-
keit jedoch fiir die Anwendung in thermisch relevanten Bauteilen
ausgeriistet werden konnen [66]. Aufgrund der erreichbaren Wéarme-

leifdhigkeiten dieser Verbundmaterialien erlauben sie auch die An-

5 Bei der spanenden Herstellung des verzweigten LED-Kiihlkorpers aus einem Zylin-
der mit 50 mm Durchmesser und 50 mm Héohe wiirde 72,7 cm® Zerspanungsabfall
entstehen, was 74 % des eingesetzten Materials entspricht.
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wendung in LED-Systemen, sofern der Leistungseintrag entspre-
chend gering ist. Fiir hohere Leistungen steht mit dem Pulverspritz-
gieien (kurz PIM fiir Powder Injection Moulding) ein erweitertes Ver-
fahren zur Verfligung, in welchem sich unterschiedliche Metalle
(MIM fiir Metal Injection Moulding) und Keramiken (CIM fiir Ceramic
Injection Moulding) verarbeiten lassen. Diese besitzen nach dem Her-
stellungsprozess vergleichbare mechanische und stoffliche Eigen-
schaften wie bei konventionellen Fertigungsverfahren, lassen sich
konventionell jedoch deutlich schwieriger verarbeiten. Das Spritgie-
fen und speziell das Pulverspritzgieien sind deshalb attraktiv vor
allem fiir die Herstellung von LED-Kiihlkorpern als Sichtteile und
mit integrierten Funktionen und dadurch erhchte Bauteilkomplexi-
tat. So konnen beispielsweise auch mehrere Funktionen in einem Fer-
tigungsschritt in einem einzigen Bauteil umgesetzt werden. Trotz an-
spruchsvoller Geometrie kann so oftmals auf ein mehrteiliges Bauteil
verzichtet werden und dadurch Schwachstellen im thermischen Ma-
nagement durch Materialiibergange und Kontaktstellen kénnen ver-

mieden werden.

Speziell fiir das PulverspritzgiefSen stellt der Leuchten-Kiihlkorper
aufgrund seiner Geometrie, das heifit in erster Linie seines grofien
Volumens und seiner grofSen Oberfldche, eine Herausforderung dar.
Gelingt die Herstellung dennoch, konnen die Vorteile der Designfrei-
heit, der Werkstoffauswahl und der Oberflachenqualitat bei der Fer-

tigung von LED-Systemen mit dsthetischen Kiihlkorpern in grofien
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Stiickzahlen genutzt werden. Im Folgenden wird deshalb dieses Ver-
fahren detailliert beschrieben und dessen Moglichkeiten fiir die Her-

stellung der entworfenen Kiihlkorper untersucht.

5.2 PULVERSPRITZGIESSEN

Das PulverspritzgiefSen ist als Fertigungsverfahren sehr eng mit dem
herkdmmlichen Spritzgiefien in der Kunststoffverarbeitung ver-
wandt. Im Unterschied zum KunststoffspritzgiefSen sind beim Pul-
verspritzgiefien jedoch weitere Prozessschritte notwendig, um das
Fertigteil zu erhalten. Ausgangsmaterial des Pulverspritzgiefiens ist
der Feedstock. Dieses Granulat ist ein homogenes Gemisch aus einem
feinkodrnigen Pulver und einem geeigneten Bindermaterial bestehend
aus Hauptbinder und Backbone auf Polymerbasis. Nach dem eigent-
lichen Spritzgieflen muss das Bindermaterial riickstandsfrei entfernt
werden, um Verunreinigungen im Bauteil zu vermeiden. Davor wird
das sogenannte Griinteil aus dem Werkzeug entnommen. Es besitzt
bereits die Form des Fertigteils, nicht jedoch dessen Grofle. Zum Ent-
bindern kommen abhéngig vom verwendeten Bindermaterial Lose-
mittel, thermische oder katalytische Verfahren zum Einsatz. Ein Lo-
semittel 16st den Hauptbinder von aufien nach innen auf. Das dabei
entstehende Braunteil ist pords und mechanisch instabil, da es ledig-
lich durch den unl6slichen Backbone zusammengehalten wird. Wird
das Bauteil thermisch entbindert, wird der Hauptbinder durch Erhit-

zung zersetzt, verfliissigt oder verdampft. Der Backbone ist dabei so
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gewahlt, dass er in dem fiir die Entbinderung des Hauptbinders rele-
vanten Temperaturbereich stabil bleibt, und die Formhaltigkeit des
Bauteils gewéhrleistet. Salpetersaure als Katalysator spaltet die Mo-
lekiilketten des Hauptbinders bei der katalytischen Entbinderung
auf. Durch den Austausch der Gasatmosphédre konnen die direkt in
den gasformigen Zustand iibergehenden Molekiile sehr schnell ent-
fernt werden. Als Tragergas kommt dabei in aller Regel Stickstoff

zum Einsatz.

Die mechanische Stabilitdt erhdlt das Teil im letzten Fertigungs-
schritt, bei dem unter Temperatureinwirkung zunéchst der Backbone
zersetzt, und das Bauteil anschliefiend zu einer polykristallinen Fest-
korperstruktur gesintert wird. Beim Sintern wird das Braunteil auf
eine Temperatur erhitzt, die bei ungefahr 80 % der Schmelztempertur
des Pulvermaterials liegt. Zur Vermeidung von unerwiinschter Oxi-
dation erfolgt die Erhitzung im Vakuumofen oder unter Schutzgas-
atmosphdre. Die Oberflichenspannung der sphérischen Pulverparti-
kel fithrt dabei zu deren Zusammenwachsen durch Diffusion und
Kriechvorgange. Mit Erhohung der Temperatur bilden sich zunéchst
an den Kontaktflachen der Pulverpartikel sogenannte Sinterbriicken,
die sich bei weiter ansteigender Temperatur und damit Diffusionsta-
tigkeit zu Korngrenzen ausbilden. Durch die verstiarkte Diffusion
werden dadurch noch vorhandene Poren geschlossen und es entsteht
eine geschlossene Gefiigestruktur. Beim Erreichen der maximalen
Werkstoffdichte kommt es, durch die hohe Energie der Korngrenzen,
zu abruptem Kornwachstum. Wahrend des Sinterprozesses ist des-

halb die genaue Einhaltung des Temperaturverlaufs notwendig, um
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ein Bauteil hoher Dichte und gleichzeitig feinem Gefiige zu erhalten.
Die Dichte, des im Vergleich zum Griin- und Braunteil um 10 % bis
25 % geschrumpften Fertigteils, betragt typischerweise mehr als 96 %
der des Basismaterials [67] [68].

Wahrend das SpritzgiefSen der entworfenen Geometrie in Kunststof-
fen keinerlei Probleme erwarten lasst, ist fiir das Pulverspritzgiefien
vor allem die Bauteilgrofle herausfordernd. Die meisten im Pulver-
spritzguss hergestellten Bauteile aus Metall weisen ein Gewicht zwi-
schen 2 g und 20 g auf [69]. Die entworfenen zylinderformigen Kiihl-
korper liegen mit einem Gewicht von iiber 300 g mehr als einen Fak-
tor 10 dartiber. Inwieweit sie dennoch im Pulverspritzguss hergestellt
werden konnen und ob die Vorteile des Verfahrens auch in LED-
Kiihlkorperanwendungen nutzbar sind, soll durch verschiedene
Spritzguss-Versuche ermittelt werden. Dabei interessieren neben der
prinzipiellen Machbarkeit auch die Kosten gegeniiber herkémmli-

chen Herstellungsverfahren.

5.3 WERKSTOFFE

Im LED-System kommen verschiedenste Werkstoffe zum Einsatz.
Fiir optische Komponenten wie Linsen und Reflektoren werden
meist Kunststoffe wie Polymethylmethacrylat (PMMA) oder Polycar-
bonat (PC) verwendet, welche die Anforderungen an die optischen
Materialeigenschaften wie Brechung und Reflexion erfiillen konnen.

Fiir Materialien auf dem thermischen Pfad zwischen Warmequelle
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und Umgebung ergeben sich die Anforderungen aus den War-
metransportmechanismen, das heifit, dass hauptséchlich die Warme-

leitung begiinstigt sein muss.

Das Material des Kiihlkorpers tragt entscheidend zu dessen techni-
scher Funktion bei. Die Warmeleitfdhigkeit muss hoch genug sein,
um den Warmetransport von der LED zu den Kiihlkorperoberflachen
zu gewdhrleisten. Fiir die Verarbeitung im Spritzguss werden des-
halb modifizierte Kunststoffe eingesetzt, die gegeniiber herkémmli-
chen Kunstoffen eine hohere Warmeleitfahigkeit aufweisen. Dabei
werden keramische oder mineralische Fiillstoffe oder Graphit in
Kunststoffe wie beispielsweise Polyamid (PA), Polypropylen (PP) o-
der Polyetheretherketon (PEEK) eingebracht. Bei der Verwendung
von keramischen oder mineralischen Fiillstoffen sind die Verbund-
materialien elektrisch isolierend, wihrend sie durch die Beimischung
von Graphit elektrisch leitend werden. Je hoher der Fiillgrad einge-
stellt wird, desto hoher ist die Warmeleitfahigkeit des Verbundmate-
rials einerseits. Andererseits wird durch einen hohen Fiillgrad die
Verarbeitbarkeit im Spritzguss negativ beeinflusst, weshalb er nicht
beliebig erhoht werden kann. Durch die Ausrichtung der Fiillstoffe
wihrend des Spritzgiefsens entsteht eine Richtungsabhéngigkeit der
Warmeleitfahigkeit [70]. Diese liegt je nach Richtung fiir keramisch
und mineralisch gefiillte Kunststoffe im Bereich von 1 Wm'K-! bis
8 Wm'K" und fiir graphitgefiillte Kunststoffe im Bereich von
2 Wm"K-bis 25 Wm-K-[66]. Je nach Anwendung des LED-Systems
und der damit verbundenen Leistung, kann die Warmeleitfahigkeit

ausreichend fiir dessen Entwarmung sein. Fiir das entworfene LED-
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System muss aufgrund des hohen Leistungseintrags jedoch auf Ma-
terialien mit hdheren Warmeleitfdhigkeiten in allen Raumrichtungen

zuriickgegriffen werden.

Im Pulverspritzguss konnen nahezu alle sinterfahigen Pulvermateri-
alien verarbeitet werden. Vorwiegend werden Teile aus Stahlen und
Oxidkeramiken gefertigt, aber auch Hart- und Edelmetalle sind ge-
eignete Werkstoffe. In Kapitel 4.4 wurde bereits die Leistungsfahig-
keit des entworfenen Leuchten-Kiihlkorpers beim Einsatz unter-
schiedlicher, im Pulverspritzguss verarbeitbarer, Werkstoffe betrach-
tet (Abbildung 1.44). Die Eigenschaften des fertigen Bauteils werden
dabei im Wesentlichen durch die Eigenschaften des Pulvers be-
stimmt. Ebenso bestimmen diese das FliefSverhalten und die Fiillei-
genschaften des Feedstocks und damit letztendlich die Mafshaltigkeit
des Bauteils. Um eine niedrige Viskositdt des Feedstocks und damit
eine hohe Werkzeugfiillung zu erreichen, sind sphéarische Pulverpar-
tikel anzustreben. Wird das nicht erreicht, besteht die Gefahr, dass
sich die Partikel wahrend des SpritzgiefSens anisotrop ausrichten und
dadurch zum Verzug des Bauteils beim spateren Sintern fiithren. Ein
hoher Pulveranteil im Feedstock trdgt zu einer geringen Schwindung
und einer hohen Dichte im Fertigteil bei. Mit kleinen Pulverpartikeln
steigt zwar die Oberflachengiite, jedoch nimmt auch die Wahrschein-
lichkeit von Agglomerationen zu. Diese werden durch organische
Additive und durch Pulver mit unterschiedlich grofien Partikeln ver-

ringert, die aufserdem hohere Feststoffanteile ermoglichen.

Der im Feedstock vorhandene Binder bettet das Pulver ein und macht

die Masse spritzgieifadhig. Im Wesentlichen besteht der Binder aus
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einem Polymer als Hauptbinder, das durch die Erhitzung in der
Spritzeinheit aufgeschmolzen wird und dann eine niedrige Viskositat
aufweist. Durch ihre Molekularstruktur eignen sich dafiir vor allem
kurzkettige Thermoplaste, da sie die homogene Ausrichtung der Pul-
verpartikel begiinstigen. Nach dem Aufschmelzen kann der Binder
mit hohem Druck eingespritzt werden und gewahrleistet den Trans-
port der Pulverpartikel in die Kavitat. Diese fiillt er zundchst voll-
standig aus bevor er plastifiziert. Im erkalteten Zustand bietet er eine
hohe Festigkeit, um die Stabilitdt des spritzgegossenen Griinteils zu
gewdhrleisten. Zu der Festigkeit des Griinteils tragt zusétzlich der
Backbone im Binder bei. Diese Komponente erhalt die, wenn auch
verringerte, Festigkeit des Bauteils auch nach Entfernen des Haupt-

binders im nachsten Prozessschritt.

Das Verhiltnis zwischen Pulver und Binder im Feedstock ist aus-
schlaggebend fiir die Reproduzierbarkeit der Prozessparameter und
damit letztendlich fiir die Qualitat des Bauteils. Ein zu niedriger An-
teil an Pulver erhoht die Wahrscheinlichkeit von Entmischungen und
damit Verzug und Rissbildungen im Bauteil. Ein zu hoher Pulveran-
teil verhindert dagegen die vollstandige Benetzung der Pulverober-
flache mit Binder. Die dadurch erhohte Viskositat fithrt zu Problemen
bei der Fiillung der Werkzeugform und deshalb zur Gefahr von Po-
renbildung und nicht maffhaltigen Bauteilen. Verfiigbare Feedstock-
materialien verfiigen abhédngig von Pulvermorphologie und Binder

in der Regel iiber einen Pulveranteil zwischen 45 und 65 Vol-% [69].
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Fiir die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelten Kiihlkorper
kommt aufgrund der thermischen Leistungsfdhigkeit und der Verar-
beitbarkeit im Metallpulver-Spritzguss vorwiegend ein Kupfer-Feed-
stock mit wasserldslichem Kunststoffbinder zum Einsatz. Hergestellt
von der PolyMIM GmbH, Bad Sobernheim, weist polyMIM® Cu999
E 110E in gesintertem Zustand neben Kupfer die in Tabelle 1.5 gege-
benen Bestandteile auf. Im gesinterten Teil mit einer Dichte von
8,58 gem?® betragt die Warmeleitfahigkeit gemafl Herstellerangaben
mehr als 350 Wm-K-1. Im Mittel muss ein Aufmafifaktor von 1,157

berticksichtigt werden.

Tabelle 1.5: Typische Materialzusammensetzung in Gewichtsprozent im gesinter-
ten Zustand [21] [20]

Cu O Fe
poly-
MIM® bal. 0,05 0,1
Cu999
C Cr Ni Mn Mo Si Fe
Cata-
mold® <0,03 16 -18 | 10-14 <2 2-3 <1 bal.
316L K

Neben diesem Kupfer-Feedstock wird fiir Vergleichsteile aufserdem
ein Edelstahl-Feedstock eingesetzt, der katalytisch zu entbindern ist.
Catamold® 316L K der BASF SE, Ludwigshafen, weist nach dem Sin-

tern eine typische Zusammensetzung gemafs Tabelle 1.5 auf. Die
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Dichte betragt dann 7,9 gem?. Der Aufmaffaktor wird im Mittel mit
1,167 angegeben. Eine Herstellerangabe zur Warmeleitfahigkeit ist
nicht verfiigbar. Aufgrund der Materialzusammensetzung ist von ei-
ner Warmeleitfdhigkeit im Bereich zwischen 14 Wm'K?! und

17 WmK-! auszugehen.

5.4 SPRITZGIESSWERKZEUG

Zur Sicherung der Funktion des SpritzgieSwerkzeugs wird dessen
komplexe Konstruktion und Herstellung in Zusammenarbeit mit ei-
nem erfahrenen Partner fiir PIM-Werkzeugbau durchgefiihrt. Der
prinzipielle Aufbau entspricht einem 2-Platten-Werkzeug, welches
aus einem Stammwerkzeug besteht, das mit Formeinsatzen fiir die
unterschiedlichen herzustellenden Geometrien ausgestattet wird.
Zur Entformung des Teils wird jeweils ein Konturauswerfer eingear-
beitet. Fiir die zylinderférmigen Bauteile besteht durch den Kontur-
auswerfer die Moglichkeit die Teileherstellung iiber eine Pragefunk-
tion der Maschine zu unterstiitzen. Die Kavitdten werden aus einem
hochverschleififesten Werkzeugstahl 1.2379 (60HRC+1) gefertigt und
konnen mit einem Kithlmedium umspiilt werden. In der Trennebene
ist das Werkzeug mit einer Silikondichtschnur ausgestattet, um es

evakuieren zu konnen.

Zuniéchst werden das Stammwerkzeug sowie die Formeinsétze fiir
den verzweigten und den nicht verzweigten zylindrischen Kiihlkor-

per hergestellt. Die Erfahrungen, die bei der Abmusterung der ersten
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Abbildung 1.46: Schnittbild des SpritzgieSwerkzeugs mit Formeinsatz fiir den ver-
zweigten zylinderférmigen Kiihlkorper

Abbildung 1.47: Schnittbild des Spritzgiefwerkzeugs mit Formeinsatz fiir den kugel-
formigen Leuchten-Kiihlkorper
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zylinderformigen Bauteile gesammelt werden, flieen dann in die
Konstruktion des aufwindigeren Formeinsatzes fiir den Leuchten-
Kiihlkorper ein. Abbildung 1.46 zeigt das Stammwerkzeug mit Form-
einsatz fiir den verzweigten zylindrischen Kiihlkorper im Quer-
schnitt. Die Diisenseite befindet sich in der Darstellung auf der linken
Seite. Dort wird die Kavitdt mit einer planen Platte abgeschlossen,
wahrend auf der rechten Seite der Konturauswerfer fiir die Prage-

funktion (gelb eingefédrbt) zur Verfiigung steht.

Der Formeinsatz fiir den Leuchten-Kiihlkorper besteht aus zwei
Haélften deren Trennung in der Mitte der Kugel liegt. Eingespritzt
wird auf der Seite der Kabeldurchfiihrung, die deshalb an dieser
Stelle im Griinteil nachgearbeitet werden muss. Die Auswerferseite
beinhaltet einen zweistufigen Auswerfer, der einen Konturauswerfer
und einen Auswerfer als Reflektorkern umfasst. So wird eine punk-
tuelle Belastung des Bauteils beim Auswerfen verhindert. In Abbil-
dung 1.47 wird der Formeinsatz im Stammwerkzeug im Schnittbild
dargestellt. Auch in dieser Darstellung befindet sich die Diisenseite
links. Auf der rechten Seite ist der zweistufige Auswerfer mit gelbge-
farbter Kontur und orangegefarbtem Kern zu erkennen. Abbildung
1.48 zeigt die Diisenseite und die Auswerferseite mit Konturauswer-
fer im fertigen Werkzeug. Dabei wird die geringe Materialstdarke im
Bereich der dufSeren Teiléste deutlich. Hier ist mit einer Schwachstelle
zu rechnen, die es fraglich macht, ob der Auswerfer den Kraften wah-
rend des SpritzgieSprozesses standhélt. Die Abmusterungen erster

Teile sollen Aufschluss dariiber geben.
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Abbildung 1.48: Diisenseite (links) und Auswerferseite (rechts) des SpritzgieSwerk-
zeugs mit Formeinsatz fiir den kugelférmigen Leuchten-Kiihlkérper

5.5 ABMUSTERUNG

Zur Abmusterung kommen zunédchst die beiden zylindrischen Kiihl-
korper in der verzweigten und nicht verzweigten Ausfiihrung. Erst
wenn sich zeigt, dass das Verfahren prinzipiell fiir die Herstellung
solcher Geometrien geeignet ist, wird auch die Leuchte im Werkzeug
umgesetzt und abgemustert. Alle Versuche finden auf Spritzgieffma-
schinen aus dem zum Zeitpunkt der Arbeit aktuellen Produktportfo-
lio der Arburg GmbH in deren Technikum statt. Die Weiterverarbei-
tung der Griinteile bis zu den Fertigteilen erfolgt bei unterschiedli-

chen Spezialisten fiir Entbinder- und Sinterverfahren.
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5.5.1 ZYLINDER

Die Abmusterung der zylinderférmigen verzweigten und nicht ver-
zweigten Kiihlkorper erfolgt in Kupfer mit dem Feedstock polyMIM
Cu999 E 110E [71]. Die Parameter des Spritzgussprozesses werden
innerhalb der vom Hersteller des Feedstocks gegebenen Grenzen ge-
wahlt und bei Bedarf wiahrend der Abmusterung angepasst. Ausge-
gangen wird von einer Werkzeugtemperatur von 60°C, einer Ein-
spritzgeschwindigkeit von 20 cm®s?! und einem Einspritzdruck von
900 bar. Die Zylindertemperatur betragt zwischen 170°C in Zone 1
und 183°C an der Diise.

Bereits die ersten Abmusterungsversuche der zylinderformigen
Kiihlkorper verdeutlichen die Schwierigkeiten beim Metallpulver-
spritzguss von Bauteilen dieser Grofie. Dabei zeigt sich, dass auf-
grund der Werkzeug-Auslegung mit Préagekern das Fiillen weniger
herausfordernd ist, wahrend sich das Auswerfen als problematisch
darstellt. Der Pragekern unterstiitzt das Fiillen durch Zuriickfahren
wahrend des Einspritzvorgangs, so dass sich die Kavitat mit dem ein-
gespritzten Material vergroflert. Somit wird die Kavitat zunachst im
Bereich der Diise gefiillt und mit dem Zuriickfahren des Pragekerns
durch nachstromendes Material kontinuierlich aufgefiillt. So entsteht
eine vollstindige Fiillung der Kavitdt. Versuche mit unterschiedli-
cher Einstellung der Bewegungs-Parameter des Pragekerns verdeut-
lichen dies. Abbildung 1.49 links zeigt beispielhaft ein Bauteil, das
durch zu schnelles Zuriickfahren des Pragekerns nicht vollstandig

gefiillt wurde. Hierbei erstarrt das Material an der Flache des Préage-
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Abbildung 1.49: Fehlerhaft gefiillte Griinteile — links: nach zu schnellem Zuriickfah-
ren des Pragekerns; rechts: ohne Einsatz des Pragekerns

kerns und wird durch dessen Bewegung aufgerissen. Dadurch ent-
steht die deutlich sichtbare Bindenaht, die auch fiir den anschlie3en-

den Sinterprozess einen erheblichen Nachteil darstellt.

Das Einspritzen in die gesamte Kavitit, das heifst der Verzicht auf die
Préagefunktion, hat zur Folge, dass die Rippen nicht bis in die dufieren
Bereiche mit Material gefiillt werden. Abbildung 1.49 zeigt rechts ein
solches Teil, wobei aufierdem ersichtlich ist, dass hierbei die Werk-
zeugtemperatur zu gering war oder zu langsam eingespritzt wurde.
Dadurch erstarrt das Material im oberen Bereich des Bauteils wah-
rend noch eingespritzt wird und es kommt zu einer starkeren Fiillung
im unteren Bereich des Bauteils. Der Pragekern ist deshalb bei dieser
Teilegeometrie unerlasslich, um die vollstdndige Fiillung der Kavitat

zu erreichen.
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Im Gegensatz zum Fiillen bereitet das Auswerfen der zylindrischen
Bauteile wesentlich grofsere Schwierigkeiten. Teile in voller Hohe las-
sen sich zunéachst nicht entformen, ohne dass sie dabei zerstort wer-
den. Ursachen hierfiir sind hauptséchlich die grofie Oberfldche der
Geometrie und die damit verbundenen Reibungskrifte. Zwar ist
durch den Pragekern des Werkzeugs eine gleichmafiige Verteilung
der Kraft beim Auswerfen auf die gesamte Kontur des Bauteils ge-
wahrleistet, jedoch verhindert der Pragekern selbst geringe Form-
schriagen im Werkzeug vorzusehen, die das Entformen erleichtern.
Die Materialbeschaffenheit und Spuren auf den Oberfldchen der Rip-
pen bis zur halben Bauteilhohe lassen darauf schliefSen, dass beim
Auswerfen Material vom Pragekern in die Form gepresst und kom-
primiert wird. Es entsteht ein metallischer Glanz durch die Reduk-
tion des Bindermaterials in diesen Bereichen. Mit einer Auswerfer-
Kraft von maximal 30 kN lassen sich Griinteile mit lediglich 20 mm
Hohe zerstorungsfrei entformen. Werden die Teile hoher gefiillt, ist
es nicht moglich sie mittels Auswerfer in einem Zug aus der Form zu
driicken. Mehrere Stole des Auswerfers auf das Teil lockern dieses
zwar und entformen es letztendlich, fithren dabei jedoch zum Bruch

mehrerer Rippen.

Mit einer SpritzgiefSmaschine, die eine Auswerfer-Kraft von bis zu
70 kN zur Verfligung stellt, ist es moglich auch hoher gefiillte Teile

zu entformen. Diese zerbrechen jedoch beim Auswerfen durch den
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Abbildung 1.50: Fehlerhafte Griinteile — links: unvollstandig gefiilltes Teil; rechts:
beim Entformen zerstortes Teil

hohen Reibungswiderstand an den Oberfldachen. Das in Abbildung
1.50 links dargestellte Griinteil ist nicht vollstindig gefiillt und kann
deshalb entformt werden. Im Gegensatz dazu ist das Griinteil in Ab-
bildung 1.50 rechts anndhernd vollstandig gefiillt, zerbricht jedoch
durch die hohe Belastung bei der Entformung. Die Erhéhung der
Werkzeugtemperatur auf 70 °C fiihrt zu einem weicheren Bauteil, da
der Schmelzpunkt des Bindermaterials {iberschritten ist. Dadurch ist
zum Entformen weniger Kraft notwendig, die Stabilitat des Griinteils
ist jedoch soweit reduziert, dass es sich dennoch nicht zerstdrungsfrei
auswerfen lasst. Eine Verdopplung der Restkiihlzeit auf 240 s redu-
ziert die entstehenden Bruchstellen, verhindert sie jedoch nicht voll-

standig. Die erhohte Werkzeugtemperatur fithrt zudem zu Proble-
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men beim Verfahren des Pragekerns, der sich nach mehreren Pro-
zesszyklen durch geschmolzenes Bindermaterial und Kupferpartikel

zwischen Kern und Formnest festsetzt.

Letztendlich kénnen durch den Einsatz eines teflonbasierten Trenn-
mittels die Reibungskrafte verringert werden. In Verbindung mit ei-
ner Erhohung der Riickkiihlzeit auf 300 s in denen das Bauteil
schrumpft, konnen auch bei einer Werkzeugtemperatur von 60 °C
vollstandig gefiillte Teile entformt werden. Das Schrumpfen erklart
weshalb sich die nicht verzweigten Bauteile generell besser entfor-
men lassen als die verzweigten Bauteile. Letztere schrumpfen im Be-
reich der Verzweigungen auf die Form, so dass eine grofiere Kraft zur

Entformung bendtigt wird.

5.5.2 LEUCHTEN-KUHLKORPER

Die Abmusterung des kugelférmigen Leuchten-Kiihlkorpers erfolgt
zundchst mit dem in den bisherigen Versuchen eingesetzten Kupfer-
Feedstock auf einer Arburg Allrounder 570 S SpritzgiefSmaschine. Im
Anschluss daran werden auf derselben Maschine Versuche mit ei-
nem Edelstahl-Feedstock gefahren, um zusétzliche Vergleichsbau-

teile herzustellen.

Aufgrund des geringeren Volumens und der geringeren Oberfldache
im Vergleich zu den zylinderférmigen Teilen ergeben sich beim

Spritzgieflen der Leuchten-Kiihlkorper weitaus weniger Schwierig-
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keiten. Die SpritzgieSparameter werden dabei entsprechend der Ver-
suche mit den zylindrischen Bauteilen gewé&hlt. Auch kommt wieder
ein Trennmittel zum Einsatz, welches das Entformen erleichtert. Die
Fiillung der Kavitdt wird problemlos erreicht und alle Verzweigun-
gen bis auflen vollstindig gefiillt. Beim Auswerfen zeigt sich, dass
das Griinteil im Auswerfer festsitzt und nur durch Zurtickfahren des
Auswerfers gelst werden kann. Dabei wird es auf den Reflektor ge-
schoben und muss mit erhohtem Kraftaufwand manuell aus dem
Werkzeug entnommen werden. An den Seitenfléchen der Aste, im
Bereich des Reflektors, entstehen Materialabschiirfungen durch Kol-
lision des bereits geschrumpften Teils mit dem Werkzeugkern beim
Zuriickfahren. Abbildung 1.52 (links) verdeutlicht dies am Griinteil.
Als problematisch stellen sich auflerdem die schmalen Teildste nach
der zweiten Verzweigung dar. Aufgrund der geringen Wandstarke
von 1,15 mm ist in diesem Bereich auch der Auswerfer entsprechend
diinnwandig. Bereits durch die Herstellung weniger Griinteile wird
der Auswerfer so stark belastet, dass, bedingt durch den Einspritz-
druck und die Kraftwirkung beim Entformen, Teile des Auswerfers
im Bereich der schmalen Aste herausbrechen. Dies wird dadurch be-
glinstigt, dass der Auswerfer konstruktionsbedingt einige Zehntel
Millimeter Raum hat, um vom eingespritzten Material nach aufien
weggedriickt zu werden. Dies gentigt um den Auswerfer in Teilen zu
beschidigen, und zeigt sich auch an den unbeschadigten Asten in
Form einer Stufe an der Trennung des Bauteils. Aufgrund des nach
auflen gedriickten Auswerfers ist die Kugelhalfte auf der Auswerfer-

seite etwas grofser als auf der Diisenseite. Das Griinteil in Abbildung
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1.52 (links) ist mit an einem Teilast ausgebrochenem Auswerfer ge-
fertigt. Die ausgebrochenen Teile des Auswerfers konnen zur Her-
stellung vollstéandiger Musterteile nach jedem Zyklus manuell in das
Werkzeug eingesetzt werden. So entsteht im Griinteil lediglich eine
kaum sichtbare Fehlstelle an der Bruchstelle. Fiir eine Serienfertigung
ist dieses Vorgehen aufgrund des manuellen Eingriffs jedoch nicht

wirtschaftlich umsetzbar.

In Ergédnzung zu den Griinteilen aus Kupfer-Feedstock werden auch
Teile aus Edelstahl-Feedstock (Catamold® 316L K) abgemustert.
Hierbei wird die Werkzeugtemperatur auf 130 °C erhoht und mit ei-
ner Einspritzgeschwindigkeit von 10 cm3s? bei einem Druck von
900 bar eingespritzt. Die Zylindertemperatur liegt zwischen 160 °C in
Zone 1 und 190 °C an der Diise. Im Vergleich zum Kupfer-Feedstock
lasst sich das Griinteil in Edelstahl etwas leichter entformen. Bedingt
durch die lange Restkiihlzeit liegt die Zykluszeit der zylinderfoérmi-
gen Kiihlkorper bei 320 s. Diese kann bei der Herstellung der Leuch-
ten-Kiithlkorper durch die einfachere Entformung deutlich reduziert
werden und betragt lediglich 55 s. Ansonsten ergeben sich keinerlei

Unterschiede beim Spritzgiefsen.

Vor den weiteren Prozessschritten wird bei allen Geometrien der An-
guss mechanisch von den Bauteilen entfernt. Dazu erfolgt eine Boh-
rung an der Stelle des Angusses. Bei den zylinderformigen Kiithlkor-
pern wird dadurch die Reduzierung der Wandstiarken im Kern er-

reicht, um das Sintern durchfiihren zu kénnen (unterbrochene Linie
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in Abbildung A.1 und Abbildung A.2). Bei den Leuchten-Kiihlkor-
pern entsteht durch diese Bohrung die vorgesehene Kabeldurchfiih-

rung nach aufien.

5.5.3 ENTBINDERN UND SINTERN

Das Entbindern und Sintern der Musterteile erfolgt gemafs den Vor-
gaben der Feedstock-Hersteller. Aufgrund der unterschiedlichen Ma-
terialsysteme werden die Bauteile aus Kupfer anders behandelt als
die aus Edelstahl. In beiden Féllen wird jedoch noch am Griinteil der
Anguss entfernt und an dessen Stelle die Bohrung fiir die Kabel-
durchfithrung gemédfs der vorgegebenen Geometrie gesetzt. Das
Griinteil weist eine ausreichende Stabilitat auf, um mechanisch bear-

beitet zu werden.

Musterteile aus Kupfer

Der eingesetzte Kupfer-Feedstock enthédlt das wasserldsliche Po-
lyethylenglycol (C2H4O) als Binder, das im Bad mit demineralisier-
tem Wasser bei einer Temperatur von 60 °C geldst wird. Aufgrund
der Wandstarken werden die Bauteile 24 h im Wasserbad belassen,
um danach bei 100 °C bis zum Erreichen eines konstanten Gewichts
getrocknet zu werden. Das thermische Entbindern des Restbinderan-
teils und das Sintern erfolgt unter 100 % Wasserstoffatmosphare auf
einer keramischen Sinterunterlage aus Aluminiumoxid (Al2Os) mit
einer Reinheit von mindestens 99,5 Gew.-%. Das Temperaturprofil

entspricht den Herstellervorgaben und sieht nach einer Haltezeit von
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2h bei 500 °C die Erhéhung der Temperatur um 1,5 Kmin? auf
1000 °C vor, die 3 h gehalten wird. Danach erfolgt die Abkiihlung mit
15 Kmin'. Abbildung 1.51 zeigt die so entbinderten und gesinterten
Musterteile aus Kupfer im Vergleich zu den Griinteilen. Dabei ist der

gegebene Schrumpf deutlich erkennbar.

Abbildung 1.51: Zylinderférmige Kiihlkorper als Griinteile sowie entbindert und ge-
sinterte Fertigteile

Musterteile aus Edelstahl

Die Edelstahlteile miissen katalytisch entbindert werden. Dabei wird
der Polyacetal-Binder durch die katalytische Wirkung von Salpeter-
sdaure (HNOs) in Stickstoff (N2) als Tragergas aufgespalten und geht

in den gasformigen Zustand iiber. Dies erfolgt bei einer Temperatur
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Abbildung 1.52: Musterteile aus Edelstahl - links: Griinteil aus Werkzeug mit ausge-
brochenem Auswerfer an einem Teilast; rechts: Gesintertes Fertigteil

von 110 °C. Durch den Austausch der Gasatmosphére wird der Bin-
der entfernt, was eine kiirzere Entbinderungszeit als beim wasserba-
sierten Entbindern zur Folge hat. Fiir den Leuchten-Kiihlkorper be-
tragt sie 8 h. Das thermische Entfernen der Restbinderanteile und das
Sintern der Edelstahl-Braunteile erfolgt unter 100% Wasserstoffat-
mosphére ebenfalls auf einer Sinterunterlage aus Aluminiumoxid.
Das Temperaturprofil sieht geméafl Herstellerangaben zunéachst eine
Haltezeit von einer Stunde bei 600 °C vor. Danach wird die Tempe-
ratur mit 5 Kmin auf 1.380 °C erhtht und fiir weitere drei Stunden
gehalten [72]. Nach der Abkiihlung im Ofen konnen die Fertigteile
entnommen werden. Abbildung 1.52 zeigt ein Griinteil aus Edelstahl
neben einem gesinterten Bauteil zum Vergleich. Auch hier ist der

Schrumpf in der Grofle des Griinteils deutlich sichtbar.
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Abbildung 1.53: Oberflichenbehandlung der Sinterteile aus Kupfer von links nach
rechts: unbehandelt, sandgestrahlt mit Korngrofle 30 um, CVD-beschichtet mit
300 nm bis 400 nm SiOas

5.5.4 NACHBEARBEITUNG

Die Nachbearbeitung der Bauteile betrifft lediglich die optische Er-
scheinung der Oberflachen, die bei Bedarf variiert werden kann. So
konnen die sinterglatten Oberfldchen durch Strahlen mit verschiede-
nen Materialien angeraut werden, um eine matte Erscheinung her-
vorzurufen. Auch die galvanische Anwendung, die Gasabscheidung
oder die Beschichtung mit Lack ist eine Moglichkeit zur Oberflachen-
behandlung. Fiir die Kupfer-Bauteile ist eine Beschichtung zum Kor-
rosionsschutz notwendig, wenn das metallisch-rote Erscheinungs-

bild erhalten werden soll. Versuchsweise wurden sinterglatte sowie
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sandgestrahlte Kupfer-Bauteile mit einem klaren Zapon-Lack be-
schichtet. Auflerdem wurden sinterglatte Bauteile in einem CVD-Pro-
zess mit einer 300 nm bis 400 nm dicken Schicht auf Basis von S5iO2
beschichtet (WICOATEC®-Verfahren [73]). Abbildung 1.53 zeigt ne-
ben einem unbehandelten Bauteil links, in der Mitte ein mit HGH SM
2552 GT (KorngrofSe 30 um) gestrahltes Bauteil sowie rechts ein Bau-
teil mit SiOz-Beschichtung. Zu erkennen sind die durch das gleichma-
fige Aufrauen der Oberfldache veranderten Reflexionseigenschaften,
die die Schattenbildung zwischen den Rippen verstarken und das ge-
strahlte Teil sichtbar dunkler erscheinen lassen. Ahnlich verhilt sich
das SiO2 beschichtete Bauteil, welches jedoch einen geringeren Glanz-
grad aufweist. Aufgrund geringfiigiger Schichtdickenunterschiede
ist die Farbgebung dabei nicht einheitlich und variiert zwischen Rot-,
Orange- und Gelbtonen. Der Klarlack bietet dagegen einen farbneut-
ralen Schutz gegen Korrosion, der die Erscheinung des Kupfers nicht
beeintrdchtigt. Die fertiggestellten Bauteile werden im néachsten
Schritt messtechnisch untersucht. Das folgende Kapitel beschreibt die

Vorgehensweise bei den Messungen und stellt die Ergebnisse dar.
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Kapitel 6

CHARAKTERISIERUNG
UND BEWERTUNG

Die im Spritzguss hergestellten Kiihlkorper werden zur Beurteilung
ihrer Leistungsfdahigkeit mittels Messungen der thermischen Tran-
sienten charakterisiert. Als Maf§ zum Vergleich wird der thermische
Widerstand herangezogen. Daneben werden in diesem Kapitel auch
die Geometrie und das Erscheinungsbild der gefertigten Bauteile un-
tersucht, die optische Leistung des aufgebauten Systems vermessen,
sowie die Kosten fiir die Herstellung im Vergleich zu anderen Ver-
fahren betrachtet. Eine abschlieffende Bewertung fasst die Ergebnisse

im Hinblick auf die Zielsetzung zusammen.

6.1 GEOMETRIE

Das Herstellungsverfahren verspricht eine hohe Mafihaltigkeit der
gefertigten Bauteile. Mit der geometrischen Charakterisierung erfolgt
die Bestimmung der Istwerte und der anschieffende Vergleich mit

den geforderten Sollwerten.
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6.1.1 ZYLINDERFORMIGE KUHLKORPER

Aufgrund der problematischen Herstellung fallen die zylinderférmi-
gen, spritzgegossenen Kiihlkorper in ihren Abmessungen nicht wie
urspriinglich definiert aus. Abweichungen sind bei beiden Varianten
festzustellen, wobei der verzweigte Kiihlkorper aufgrund der
schwierigeren Herstellung weiter von den vorgegebenen Abmessun-
gen abweicht. In Tabelle 6.1 werden die Sollwerte den Istwerten fiir
Hohe, Durchmesser, Bauraum, Oberflache und Materialvolumen ab-
solut und relativ gegeniibergestellt. Dabei ist ersichtlich, dass beide
Varianten kleiner ausfallen als vorgegeben. Mit einem Bauraum von
95,80 cm? ist der verzweigte Kiithlkorper zudem 3,03 cm?® kleiner als
der nicht verzweigte. Im Materialvolumen unterscheiden sich beide
um 1,88 cm?® wobei die verzweigte Variante ein um Faktor 0,95 gerin-
geres Materialvolumen aufweist als vorgegeben, wahrend bei der
nicht verzweigten Variante lediglich ein Faktor 0,98 dazwischen liegt.
Auch die Oberflache ist in der verzweigten Variante geringer als in
der nicht verzweigten. Sie unterscheidet sich um 7,12 cm? und damit
um Faktor 0,98, was einen entsprechenden Einfluss auf die Warme-

abfuhr erwarten lasst.

Wiéhrend Materialvolumen und Oberflache eine direkte Auswirkung
auf den thermischen Widerstand des Kiihlkorpers haben, tragt die
Rauheit der Montagefliche zum thermischen Widerstand des Ge-
samtsystems bei und nicht zu dem des Kiihlkorpers selbst. Da der
Kiihlkorper jedoch nur im System seinen Zweck erfiillt, wird das Pro-

fil der Montagefldche im Tastschnittverfahren bestimmt, um eine
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Tabelle 6.1: Geometrische Eigenschaften der im Spritzguss hergestellten, zylinderfor-
migen Kiihlkdrper-Geometrien

verzweigt nicht verzweigt

nicht verzweigt
/ verzweigt

SOLL IST IST/ | SOLL IST IST/
SOLL SOLL IST

—
9]
—
~

Hohe (cm) 5,00 4,88 0,98 5,00 4,95 0,99 1,01

Durchmes-
5,00 5,00 1,00 5,00 5,04 1,01 1,01

ser (cm)
Bauraum

98,17 95,80 0,98 98,17 98,83 1,01 1,03
(cm?)
Volumen*

34,59 32,86 0,95 35,35 34,72 0,98 1,06
(cm?)
Oberfla-

363,21 355,94 0,98 361,24 | 362,32 1,00 1,02
che* (cm?)

Masse (g) >3051 | 291,3 0,95 >312,6 | 3050 0,98 1,05

*) anhand des CAD-Modells berechnete Werte
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Aussage treffen zu kénnen, wie gut die thermische Anbindung der
Warmequelle an den Kiihlkorper erfolgen kann. Tabelle 6.2 fasst die
Rauheiten als Mittelwerte aus jeweils sieben Messungen auf im Win-
kel von 25,7° zueinanderstehenden Fahrwegen iiber der Montagefla-
che zusammen. Hierbei werden sowohl die mittlere Rauheit Ra, die
gemittelte Rautiefe R, die grofite Einzelrautiefe Rmax sowie die Profil-
tiefe Pt des ungefilterten Oberflachenprofils ausgewertet. Ein signifi-
kanter Unterschied zwischen den beiden Fertigteilen ist erwartungs-
gemaf nicht zu erkennen. Im Gegensatz dazu sind die Rauheit und
die Profiltiefe des Griinteils deutlich geringer. Dies wird auch im Pro-
fil deutlich, das beispielhaft fiir eine Messung am Fertigteil und am
Griinteil in Abbildung 6.1 dargestellt ist. Hier ist die Ausbildung ei-
ner Einfallstelle in der Mitte des Kerns zu beobachten, die durch den

Sinterprozess noch verstarkt wird.

Tabelle 6.2: Ermittelte Rauheiten der Spritzgussteile

Ra (um) Rz (um) Rmax (um) | Pt (um)

Fertigteil nicht

) 2,64 19,92 25,18 172,60
verzweigt
Fertigteil

) 3,03 23,29 28,40 137,01
verzweigt
Griinteil

) 0,95 7,57 10,14 23,29
verzweigt
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gy et Griinteil

-100 um . . . . . .
0 17000 pm

Abbildung 6.1: Profillinie der Kiihlkorper-Oberfldche des Griinteils und des Fertig-
teils. Die hinterlegte Kontur stellt die Position des Profils auf dem Fertigteil dar.

6.1.2 LEUCHTEN-KUHLKORPER

Im Gegensatz zu den zylinderférmigen Kiihlkorpern ist aufgrund
der geringeren Probleme wahrend der Herstellung der Leuchten-
Kiihlkorper mit Bauteilen zu rechnen, die eine gréSere MafShaltigkeit
und hohere Oberflachenqualitdt aufweisen. Abbildung 6.2 (links)
zeigt beispielhaft die Details der Kabeldurchfiithrung und der LED-
Aufnahme im Bauteil aus Edelstahl. Die Geometrie des Werkzeugs
wurde auf den bereits fiir die zylinderformigen Kiihlkorper verwen-
deten Kupfer-Feedstock ausgelegt. Die Fertigung der Kiihlkorper aus
Edelstahl erfolgte mit demselben Werkzeug. Aufgrund des unter-
schiedlichen Materialsystems und Verhéltnisses zwischen Pulver
und Binder im Feedstock, ergibt sich ein abweichender Schrumpf

und daraus resultierend eine abweichende Bauteilgrofse. Tabelle 6.3
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Tabelle 6.3: Geometrische Eigenschaften der spritzgegossenen Leuchten-Kiihlkorper

Kupfer Edel- Edel-
stahl | stahl/Kupfer
SOLL | IST | IST/ | IST IST
SOLL
Hohe (cm) | 476 | 473 | 099 | 466 0,99
Durchmes- | o0 | =00 | 100 | 493 0,99
ser (cm)
T
Oberflache® | 30 o7 | 23054 | 1,00 | 20823 0,99
(cm?)
Masse (g) | 22188 | 2264 | 1,03 | 1943 0,86

*) anhand des CAD-Modells berechnete Werte

stellt die geometrischen Eigenschaften der Kiihlk&rper in der Uber-
sicht dar. Dabei werden die Soll- und Istwerte fiir die Ausfiihrung in
Kupfer gegeniibergestellt sowie die Geometrie von Kupfer- und
Edelstahl-Kiihlkorper verglichen. Zwischen Soll- und Istwerten der
Kupfer-Kiihlkorper ist keine Abweichung festzustellen. Die Edel-
stahl-Kiihlkorper sind im Vergleich zur Ausfiihrung in Kupfer ledig-
lich um den Faktor 0,99 kleiner.

Das Fertigteil weist jedoch in zwei Punkten eine Abweichung zur
vorgegebenen Geometrie auf. Einerseits kommt es konstruktionsbe-
dingt im Werkzeug zur Bildung einer Stufe an der Trennung der bei-
den Kugelhélften. Diese ist mit weniger als 0,5 mm gering, jedoch
deutlich sichtbar (Abbildung 1.52 und Abbildung 1.53). Des Weiteren
entsteht beim Sintern ohne spezielle Sinterunterlage eine Verfor-

mung im Reflektor, wenn der Kiihlkorper auf dem Reflektor liegend
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gesintert wird. Abbildung 6.2 (Mitte) zeigt das am starksten defor-
mierte Bauteil. Die Deformation kann entweder durch eine ange-
passte Sinterunterlage oder durch das Sintern der Bauteile mit nach
oben gerichtetem Reflektor vermieden werden. Dann ist jedoch eine
Abflachung der Kugel im Bereich der Kabeldurchfithrung notwen-
dig, um eine Auflagefliche zu erzeugen. Ebenso kann eine Sinterun-
terlage in Ringform verwendet werden, die die Kugel beim Sintern
stabil halt, jedoch einen Abdruck im Bauteil hinterlasst Abbildung 6.2
(rechts). Zur Herstellung von Musterteilen eignen sich die genannten
Vorgehensweisen beim Sintern, fiir einwandfreie Serienteile ist je-

doch der Einsatz einer speziellen Sinterunterlage notwendig.

Abbildung 6.2: Details der Fertigteile: LED-Aufnahme mit Kabeldurchfithrung
(links); Deformierter Reflektor (Mitte); Abdruck der ringférmigen Sinterauflage
(rechts)

6.2 THERMISCHE LEISTUNGSFAHIGKEIT

Die Leistungsfahigkeit der spritzgegossenen Kiihlkérper wird an-

hand des aus der Messung der thermischen Transienten bestimmten
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thermischen Widerstands bewertet. Deshalb muss dieser als Absolut-
wert bestimmt werden. Da es zur Bestimmung der Absolutwerte des
thermischen Widerstands zwingend erforderlich ist, den in das Sys-
tem eingebrachten Warmestrom genau zu kennen, ist die Verwen-
dung von LEDs als Wéarmequelle nicht ohne zuséatzlichen Aufwand
moglich. Die in die LED eingespeiste Leistung wird teilweise in Licht
umgesetzt, teilweise in Verlustleistungswarme. Um das Verhaltnis
zu kennen, muss deshalb immer auch eine Messung des Lichtstroms
erfolgen. Nur so kann ermittelt werden wie grofs der von der LED ins
System eingebrachte Warmestrom ist. Aus diesem Grund werden die
Messungen zum grofsten Teil mit Hochleistungs-Dioden¢ durchge-
fiihrt, die keine Strahlung emittieren, sondern die gesamte einge-
brachte elektrische Leistung in Verlustleistungswarme umsetzen. So
ist der genaue Warmestrom bekannt. Erst wenn die Geometrie der
Verlustleistungsquelle und der Anbindung durch den Schaltungstra-
ger Beriicksichtigung finden sollen, finden die Messungen der ther-
mischen Transienten mittels LEDs statt, deren Warmestrom durch
die lichttechnische Charakterisierung bekannt ist. Um Einfliisse der
Umgebung so gering wie moglich zu halten, werden alle Transien-
ten-Messungen in einer nach JEDEC standardisierten ,, Still-Air-
Chamber” durchgefiihrt [74]. Die Umgebungstemperatur ist auf
25°C £ 1 °C geregelt.

¢ Typ Diode Incorporated SBR10U200P im POWERDI5 Gehéuse mit einer maximal
zuldssigen Junction Temperatur von 175 °C [75]
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Abbildung 6.3: Integrale Strukturfunktionen von verzweigter und nicht verzweigter
Geometrie

Messungen werden an den verschiedenen gefertigten Bauteilgeomet-
rien mit den unterschiedlichen Materialien durchgefiihrt. Dazu wer-
den die Kiihlkorper mit einer Verlustleistung von 6,5 W beaufschlagt
und wahrend 240 min thermisch stabilisiert. Die Messung der Ab-
kithlkurve erfolgt wiahrend weiteren 240 min. Die Vergleichbarkeit
der Kiihlkorper wird erhoht, indem alle Kiihlkorper auch in lackier-
ter Form untersucht werden und somit unabhéngig von Material und
Oberfldche den gleichen Emissionskoeffizienten aufweisen. Zum
Einsatz kommt hierbei aufgrund der lichttechnischen Eigenschaften
ein Kunstharz-Lack in weifs matt (RAL 9010).
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Die Bestimmung des thermischen Widerstands erfolgt durch meh-
rere Transienten-Messungen nachdem das entsprechende Halbleiter-
bauteil kalibriert wurde. Vor jeder Messung wird eine Komponente
des Systems verdndert, so dass durch den Vergleich der Ergebnisse
festgestellt werden kann, wo sich welche Komponenten des Systems
auf dem thermischen Pfad befinden. In der Regel wird bei den durch-
gefiihrten Messungen die thermische Anbindung des Schaltungstra-
gers an den Kiihlkorper verdndert. So kann die Stelle, an der der ther-

mische Widerstand des Kiihlkorpers beginnt, identifiziert werden.

6.2.1 ZYLINDERFORMIGE KUHLKORPER

Bei der Bewertung der zylinderférmigen Kiihlkérper wird zum einen
der erreichte absolute thermische Widerstand der verzweigten Geo-
metrie betrachtet, zum anderen erfolgt der Vergleich mit der nicht
verzweigten Geometrie. Abbildung 6.3 stellt die integralen Struktur-
funktionen aus zwei Messungen der zylinderformigen Geometrien
als Warmekapazitat iiber dem thermischen Widerstand dar. In Er-
ganzung dazu sind in Abbildung B.1 (Anhang) die differenziellen
Strukturfunktionen zu finden. Die Auswertung der Strukturfunktio-
nen von jeweils fiinf Messungen ergibt fiir die unbehandelte, ver-
zweigte  Geometrie einen thermischen Widerstand” von
5,77 £ 0,03 KW-1. Er liegt damit, auch bedingt durch den Strahlungs-

anteil, um einen Faktor von 0,917 unter dem aus der Simulation mit

7 folgende Angaben alle mit erweiterter Unsicherheit gemaf GUM fiir k = 2,65 (Uber-
deckungsfaktor 95,45 %) [76]
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dieser Verlustleistung erwarteten thermischen Widerstand. Fiir die
unbehandelte, nicht verzweigte Geometrie wird ein thermischer Wi-
derstand von 6,09 + 0,03 KW gemessen. Das entspricht im Vergleich
zur Messung der verzweigten Geometrie einem um den Faktor 1,055
hoheren thermischen Widerstand®. Verglichen mit den Simulations-
ergebnissen ist der gemessene thermische Widerstand der nicht ver-
zweigten Geometrie um den Faktor 0,904 kleiner. Der relative Unter-
schied zwischen verzweigter und nicht verzweigter Variante unter-
scheidet sich zwischen Simulation und Messung jedoch lediglich um
den Faktor 1,015.

Auch die Messungen der lackierten Bauteile spiegeln die durch die
Simulationen erwarteten Ergebnisse wider. So wird fiir die ver-
zweigte Geometrie ein thermischer Widerstand von 4,71 + 0,02 KW+
gemessen, wihrend die nicht verzweigte Geometrie einen Wider-
stand von 4,83 + 0,01 KW aufweist. Dies entspricht dem erwarteten
Faktor von 1,025 zwischen verzweigtem und nicht verzweigtem Bau-
teil. Bei Verringerung des Leistungseintrags erhoht sich der thermi-
sche Widerstand. In Abbildung 6.4 sind die Ergebnisse von Messun-
gen der unbehandelten und lackierten Geometrie fiir unterschiedli-
che Verlustleistungen dargestellt (beispielhafte Strukturfunktionen
in Abbildung B.2). Bei einem Leistungseintrag von 2,0 W ist fiir das
lackierte Bauteil von einem thermischen Widerstand von 6,1 KW-!
auszugehen, wahrend fiir das unbehandelte Bauteil einen Wider-

stand von 6,9 KW-! erwarten lasst.

8 [77] ermittelt fiir die nicht lackierten Bauteile einen Unterschied von 1,049 bei 5,9W
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Abbildung 6.4: Thermischer Widerstand der verzweigten Geometrie (unbehandelt
und lackiert) bei unterschiedlichen Verlustleistungen

6.2.2 LEUCHTEN-KUHLKORPER

Der thermische Widerstand der Leuchten-Kiihlkorper wird fiir beide
Material-Ausfithrungen bestimmt. Dabei werden wiederum unbe-
handelte Bauteile als auch mit Lack beschichtete Bauteile vermessen,
um eine bessere Vergleichbarkeit erlauben. In Tabelle 6.4 werden die
thermischen Widersténde fiir die unterschiedlichen Konfigurationen
aufgelistet. Der geringste thermische Widerstand wird erwartungs-

gemafs mit dem lackierten Bauteil aus Kupfer erreicht. Mit
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Tabelle 6.4: Thermischer Widerstand der Leuchten-Kiihlkdrper bei einem Leistungs-
eintrag von 6,5 W

Thermischer
Material Oberflache

Widerstand (KW-1)
Kupfer (CU999) unbehandelt 7,99 + 0,04
Kupfer (CU999) lackiert 6,52 + 0,03
Edelstahl (316L) unbehandelt 8,07+ 0,03
Edelstahl (316L) lackiert 7,27 £ 0,04

6,52 + 0,03 KW+ ist dieser im Vergleich zur unbehandelten Variante
um Faktor 0,815 kleiner.

Die lackierte Ausfiithrung in Edelstahl unterscheidet sich um den Fak-
tor 1,115 vom lackierten Kupfer-Bauteil. In unbehandeltem Zustand
betrdgt der Unterschied zwischen Kupfer und Edelstahl lediglich
Faktor 1,009. Die Oberflichentemperatur im oberen Bereich des la-

ckierten Reflektorkerns aus Kupfer betragt 66,4 °C.

Im Vergleich zu den Aussagen der Simulationen sind die gemessenen
thermischen Widerstidnde geringer und damit auch die Oberfléachen-
temperatur hoher. So unterscheidet sich die Messung des lackierten
Kiihlkorpers aus Kupfer von der Simulation um den Faktor 0,929.

Der Unterschied zwischen der Ausfithrung aus Kupfer und der aus
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Edelstahl betrdgt in der Simulation Faktor 1,136, wahrend er in der
Messung bei Faktor 1,115 liegt®.

Ergdnzend zur Bestimmung des thermischen Widerstands der
Leuchten-Kiihlkorper wird eine vollstandige Leuchte aufgebaut, um
sowohl den thermischen Gesamtwiderstand als auch die optische
Leistungsfahigkeit zu erfassen. Dazu wird ein lackierter Kiihlkdrper
aus Kupfer mit einer Cree XM-L2 T6 bestiickt, die auf einem Schal-
tungstrager aus Kupfer aufgelotet ist. Der Schaltungstrager weist im
Bereich des thermischen Pads der LED kein Dielektrikum auf, so dass
eine direkte Verbindung zwischen LED und dem Metall des Schal-
tungstragers besteht [78]. Schaltungstrager und Kiihlkorper sind mit-
einander verschraubt. Zur Verbesserung der thermischen Anbin-
dung dieser beiden Bauteile kommt eine diinn aufgetragene, silikon-
basierte, kupfergefiillte Warmeleitpaste'® zur Anwendung. Der
thermische Gesamtwiderstand dieses Systems betrdgt bei einem Leis-
tungseintrag von 10,1 W in die LED 13,51 + 0,03 KW+, wobei ein An-
teil von 14,9 % auf die LED, von 36,6 % auf den Schaltungstrager und
dessen Anbindung sowie von 48,5 % auf den Kiihlkorper entfallen.
Die Strukturfunktionen des Systems sind im Anhang in Abbildung
B.4 dargestellt.

9 trotz h6herem Emissionskoeffizienten: moéglicherweise bedingt durch Unterschiede in
der Beschichtung und/oder eine Abweichung zur angenommenen Warmeleitfahigkeit
10 Coollaboratory Liquid Copper der Collaboratory Thermo Engineering, Magdeburg
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6.3 OPTISCHE LEISTUNGSFAHIGKEIT

Durch die gemessenen thermischen Widerstinde lasst sich der Ein-
fluss auf Lichtstrom und Effizienz beim Einsatz der Kiihlkorper in
einem LED-System bestimmen. Da Absolutwerte hierbei vom kom-
pletten Systemaufbau, das heifst von allen eingesetzten Komponen-
ten wie LED, Schaltungstrager und Optik, abhdngen, werden die zy-
lindrischen wie auch die kugelférmigen Kiihlkorper zunéachst relativ
miteinander verglichen. Danach erfolgt die messtechnische Bestim-
mung von Lichtstrom, Effizienz und Lichtstarkeverteilung des auf-

gebauten LED-Systems.

Die lackierten, zylinderformigen Kiihlkorper unterscheiden sich zwi-
schen verzweigter und nicht verzweigter Geometrie um den Faktor
1,025. Unter Annahme einer Verlustleistung von 6,5 W ergibt sich aus
den thermischen Widerstanden ein Temperaturabfall {iber dem ver-
zweigten Kiithlkorper von 30,62 K, {iber dem nicht verzweigten Kiihl-
korper von 31,40 K. Dies entspricht einer Differenz von 0,78 K, die fiir
ein ansonsten identisches System auch fiir die LED-Temperatur gilt.
Am Beispiel der LED Cree XM-L2 T6 folgt bei Annahme einer LED-
Temperatur von 90,00 °C beziehungsweise 90,78 °C ein Unterschied
im Lichtstrom von lediglich 1,9Ilm und in der Effizienz von
0,1 ImW- 11, Die unbehandelten, zylinderféormigen Kiihlkérper wei-

sen eine Temperaturdifferenz von 2,08 K auf. Unter Beriicksichtigung

11 Angaben basierend auf Daten des LED-Herstellers im Cree PCT - Product Charac-
terization Tool
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der absoluten Temperaturen folgt daraus eine Differenz im Licht-
strom von 5,1 Im und in der Effizienz von 0,5 ImW-1. Das entspricht
einer Erhchung des Lichtstroms und der Effizienz durch die ver-

zweigte Geometrie um den Faktor 1,005 beziehungsweise 1,004.

Um eine Abschatzung zum Einfluss auf die Lebensdauer der LED
treffen zu konnen, werden die Herstellerdaten aus Abbildung 1.2 fiir
eine vergleichbare LED ausgewertet und durch eine geometrische
Regressionskurve verbunden (Abbildung 6.5). Die Temperaturdiffe-
renz zwischen verzweigter und nicht verzweigter Geometrie lasst
eine Differenz der Lebensdauer von 800 h fiir das lackierte Bauteil so-
wie 1650 h fiir das unbehandelte Bauteil erwarten. Durch die ver-
zweigte Geometrie wird die Lebensdauer damit um den Faktor 1,016

beziehungsweise 1,040 erhoht.

Die kugelformigen verzweigten Leuchten-Kiihlkérper wurden in
Kupfer und Edelstahl gefertigt. Die gemessene Differenz des thermi-
schen Widerstands von 1,23 KW-! ldsst bei einem Leistungseintrag
von 6,5 W eine Temperaturdifferenz von 7,99 K erwarten. Diese be-
dingt einen Unterschied im Lichtstrom von 19,4 Im und in der Effizi-
enz von 1,5 ImW-.. Das entspricht in der Kupfer-Ausfithrung einem
um Faktor 1,019 hoheren Lichtstrom und einer um Faktor 1,015 ho-
heren Effizienz als mit dem Bauteil aus Edelstahl. Die Lebensdauer-
prognose erhoht sich dabei um 5.240 h beziehungsweise um den Fak-
tor 1,169.

Die geschlossene Kugel als Referenz fiir ein herkdmmliches LED-Sys-

tem mit Gehduse weist im Vergleich zum verzweigten Leuchten-
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Abbildung 6.5: Cree XR-E: Abhéngigkeit der Lebensdauer (Riickgang des Licht-
stroms auf 70 % des Anfangslichtstroms) von der LED-Temperatur

Kiihlkorper einen um 9,34 KW-! hoheren thermischen Widerstand
auf, der bei einem Leistungseintrag von 6,5 W zu einer Temperatur-
differenz von 60,72 K fiihrt. Lichtstrom und Effizienz unterschieden
sich dadurch um 146 Im beziehungsweise 12 ImW-. Der verzweigte
Kiihlkoper hat damit einen um Faktor 1,163 hoheren Lichtstrom und
um Faktor 1,130 hohere Effizienz als die geschlossene Kugel. Im Hin-
blick auf die Lebensdauer wird ein Unterschied von 23.100 h prog-
nostiziert. Das entspricht einer um den Faktor 2,255 hoheren Lebens-
dauer der LED beim Einsatz der verzweigten Geometrie anstatt der

geschlossenen Kugel.

Die lichtmesstechnische Charakterisierung des Gesamtsystems er-
laubt in erster Linie die Beurteilung der hergestellten Reflektoroptik.

Sie beeinflusst den Lichtstrom und damit die Effizienz des Systems
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genauso wie die Lichtstarkeverteilung. Mit der Vermessung des Sys-
tems im Nahfeldgoniophotometer werden alle notwendigen Daten
aufgezeichnet. Die gewonnenen Strahldaten erlauben aufierdem die
weitere Auswertung in der CAL-Software und damit den direkten
Vergleich mit den erwarteten Werten aus der Simulation. Abbildung
C.6 im Anhang zeigt die gemessene Lichtstarkeverteilungskurve des
aufgebauten Systems im Vergleich zu Abbildung C.5 als Ergebnis der
bei der Entwicklung durchgefiihrten Simulation mit den Strahldaten
des LED-Herstellers. Die Ahnlichkeit der Form der Kurven ist deut-
lich erkennbar, wenngleich die reale Verteilung etwas weniger breit
ausfallt, als durch die Simulation vorhergesagt. In der resultierenden
Beleuchtungsstarkeverteilung auf der Referenzfliche im Abstand
von 950 mm ist dieser Unterschied ebenso erkennbar (Abbildung 6.6
im Vergleich zu Abbildung 1.38). Die Randbereiche werden dabei et-
was weniger stark ausgeleuchtet. Dennoch werden die Zielvorgaben
auf der Bewertungsflache von 600 mm x 600 mm mit einer mittleren
Beleuchtungsstarke von 726 Ix und einer Gleichmafigkeit g1 von 0,84
iibertroffen. Der Leuchten-Lichtstrom betrédgt bei der maximalen Ein-
gangsleistung 614 Im und kann unter Erfiillung der Zielvorgaben fiir
die Beleuchtungsstarkeverteilung auf 428 Im reduziert werden. Die
mittlere horizontale Beleuchtungsstidrke betrdagt dann noch 500 Ix.
Durch die Messung des Lichtstroms der LED ohne Leuchte im Be-
triebspunkt, der sich in der Leuchte einstellt, wird der Verlust an
Lichtstrom durch die Reflektoroptik mit Faktor 0,72 bestimmt. Des-
halb ist ein LED-Lichtstrom von mindestens 588 Im notwendig, um

die Zielvorgaben zu erfiillen. Mit den elektrischen Parametern be-
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Abbildung 6.6: Beleuchtungsstarkeverteilung des gefertigten LED-Systems im Ab-
stand von 950 mm bei einem Leuchten-Lichtstrom von 428 Im

rechnet sich eine Leuchten-Effizienz von 61 ImW-! bei maximaler Ein-
gangsleistung von 10,1 W beziehungsweise 86 ImW" bei der zur Er-

fiilllung der Vorgaben mindestens notwendigen Eingangsleistung
von 5,0 W.

Auch wenn die optischen Zielvorgaben erreicht werden konnten, las-
sen sich Abweichungen in der Lichtstarkeverteilung erkennen. Die
Ursache liegt vermutlich in einer Deformation des Reflektors wah-
rend des Sinterprozesses, die durch das Fehlen einer geeigneten Un-

terlage fiir die Musterteile entsteht. Auch wird die Positionierung der
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LED im Reflektor nicht genau mit den Annahmen im Simulationsmo-
dell iibereinstimmen. Die Effizienz der Reflektoroptik ist um Faktor
0,91 geringer als erwartet. Diese relativ geringe Effizienz der Reflek-
torflachen folgt aus dem Herstellungsprozess als solches. Eine zu-
sétzliche Politur der Flachen im Spritzgusswerkzeug konnte die Rau-
heit der Oberflichen weiter Verringern und den Reflexionsgrad
dadurch erhohen. Durch das Herauslosen des Bindermaterials und
das anschliefiende Sintern kann der Reflexionsgrad jedoch nicht be-
liebig gesteigert werden, weil die Oberflache wahrend des Herstel-

lungsprozesses immer eine pordse Struktur durchlauft.

Die optische Leistungsfahigkeit der Leuchte wird stark beeinflusst
von den Eigenschaften der verbauten Lichtquelle. Im Beispielsystem
wird eine Cree XM-L2 T6 eingesetzt, die im mittleren Bereich der ver-
fiigbaren Lichtstrom-Binnings fiir hohe dhnlichste Farbtemperaturen
zwischen 5.000 K und 8.500 K liegt [58]. Mit 6.600 K liefert sie ein ta-
geslichtweifles Licht, das durch den hohen Blauanteil als kiihl emp-
funden wird und beispielsweise als Lesebeleuchtung am Tag einge-
setzt werden kann. Verlangt die Anwendung dagegen ein warmwei-
fles Licht, wird beispielsweise eine Cree XM-L2 T4 mit einer
dhnlichsten Farbtemperatur zwischen 2.600 K und 3.300 K als Licht-
quelle verwendet. Mit dieser LED wird ein maximaler Leuchten-
Lichtstrom von 524 Im erreicht’?. Die Leuchten-Effizienz reduziert

sich dabei auf 53 ImW-l. Die maximal erreichbare Leuchten-Effizienz

12 Berechnungen fiir die XM-L2 T4 und XM-L2 U3 basierend auf Herstellerangaben im
Cree PCT - Product Characterization Tool
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bei Erfiillung der Zielvorgaben der Beleuchtungsstérkeverteilung be-
tragt mit dieser warmweiflen LED 64 ImW-'. Im Gegensatz dazu kann
die maximale Leistung der verwendeten LED Cree XM-L2 mit dem
leistungsstarksten Binning U3 erreicht werden. Damit liefert die
Leuchte einen Lichtstrom von 702 Im bei einer Leuchten-Effizienz
von 71 ImW-. Bei Erfiillung der Zielvorgaben betrédgt die Leuchten-

Effizienz mit dieser tageslichtweiffen LED maximal 90 ImW-1.

6.4 ERSCHEINUNGSBILD UND
HERSTELLUNGSVERFAHREN

Die gegebenen Einschrankungen beziiglich der Wandstarken schran-
ken die Auslegung der Geometrie zwar ein, machen den Metallpul-
verspritzguss aufgrund der erreichten Bauteilqualitdt jedoch nicht
ungeeignet fiir die Fertigung von Kiihlkoérpern als Sichtteile. Bewer-
tet man die gefertigten Bauteile nach ihrem Erscheinungsbild, so lasst
sich ein deutlicher Unterschied zwischen den zylinderférmigen
Kiihlkorpern und dem Leuchten-Kiihlkorper feststellen. Die Schwie-
rigkeiten beim Fiillen und Entformen der zylinderférmigen Bauteile
fithren zu ungleichméafligen Oberfldchen, Rissen, beschadigten Kan-
ten und einer mangelhaften MafShaltigkeit (Abbildung 6.7). Auch
wenn ihre technische Leistung dadurch nur sehr gering beeinflusst
wird, eignen sich die Musterteile in der hergestellten Geometrie des-
halb nicht fiir den Einsatz als Sichtteile. Prinzipiell sind die Teile im
Metallpulverspritzguss herstellbar, jedoch ist bereits die Fertigung

von vollstandigen Teilen mit hohem Aufwand verbunden. Werden
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Teile gefordert, die ein einwandfreies optisches Erscheinungsbild
aufweisen, wird es fiir die gegebene Geometrie in Verbindung mit
dem verwendeten Material kaum moglich sein mit vertretbarem Auf-

wand Teile im Metallpulverspritzguss herzustellen.

Abbildung 6.7: Zylinderférmige Kiihlkorper als Fertigteile

Durch das reduzierte Materialvolumen und die geringere Oberfldache
lasst sich der Leuchten-Kiihlkdrper wesentlich besser fiillen und ent-
formen als die zylinderformigen Kiihlkorper. Dabei kann auf Form-
schriagen verzichtet werden, die das Design negativ beeinflussen
wiirden. Es werden homogene Oberflachen, klar definierte Kanten
sowie, abgesehen von den nachfolgend aufgefiihrten Fehlerstellen,
eine sehr gute MafShaltigkeit erreicht, sowohl mit dem eingesetzten

Kupfer-Feedstock als auch mit dem verwendeten Edelstahl-Feed-
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stock. Insbesondere zeigen die Musterteile bereits die hohe erreich-
bare Oberfldchengiite ohne sichtbare Unregelmafiigkeiten wie Lun-
ker oder Riefen und eine nur sehr geringe Gratbildung wie Abbil-

dung 6.8 zeigt.

Dennoch weisen die Mustereile Fehler auf, die das Erscheinungsbild
negativ beeinflussen. Die Stufe an der Trennung der Werkzeughalf-
ten unterbricht die Form und verhindert eine optisch in sich geschlos-
sene Kugel. Durch die Uberarbeitung der Werkzeugkonstruktion
lasst sich die Stufe an der Trennebene des Bauteils potenziell vermei-
den. Wird der Auswerfer im &ufleren Bereich an seinen schmalen
Teildsten ringsum durch ein passgenaues Gegenstiick abgestiitzt,

wird der Raum fiir das Zuriickweichen des Auswerfers im Moment

Abbildung 6.8: Leuchten-Kiihlkérper als Fertigteile in Kupfer und Edelstahl
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des Einspritzens anndhernd eliminiert. Durch die Abstiitzung wiirde
auch das Brechen des Auswerfers verhindert. Bliebe trotz dieser Mo-
difikation im Werkzeug eine erkennbare Stufe im Fertigteil, konnte
des Weiteren die Kavitdt der Kugelhilfte auf der Diisenseite nach-
traglich vergroflert werden, um das Zuriickweichen des Auswerfers
zu kompensieren und einen stufenlosen Ubergang zur Kugelhilfte

auf der Auswerferseite zu ermoglichen.

Neben der Stufe zeigen die Musterteile aufSerdem fehlerhafte Stellen
durch das Sintern. Aufgrund der Kugelform besteht keine ebene Fla-
che auf der die Teile wiahrend des Sinterprozesses aufliegen kénnen.
Die Musterteile werden daher entweder auf der schmalen Kante des
Reflektors liegend gesintert, als Griinteile im Bereich der Kabeldurch-
fithrung abgeflacht oder auf einer ringférmigen Sinterunterlage auf-
gelegt. Das Sintern auf der Reflektorkante fithrt zu einer Deformation
der Reflektorform und damit zu einem negativen Einfluss auf das Er-
scheinungsbild. Die ringformige Sinterunterlage beeinflusst die Ku-
gelform in dhnlichem Mafs, da sie einen Abdruck in der Kugelkontur
hinterldsst. Das Abflachen des Griinteils verandert die Kugelkontur
weniger stark (siehe Edelstahlteil in Abbildung 6.8 rechts). Dennoch
sind alle drei Vorgehensweisen beim Sintern nur fiir die Abmuste-
rung geeignet. In der Serienfertigung wird eine spezielle Sinterauf-
lage benétigt werden, die das Bauteil so haltert, dass keine Auswir-

kungen auf die duflere Erscheinung entstehen.

Das Erscheinungsbild der Musterteile verdeutlicht die Mdoglichkeit
im Metallpulverspritzguss auch Bauteile in der Grofie der Leuchten-

kiithlkorper als Sichtteile herzustellen. Ebenso ist ersichtlich, dass es
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mit zunehmender Bauteilgrofle schwieriger wird, optisch einwand-
freie Teile zu produzieren. Fiir die Herstellung von Bauteilen mit Ma-
terialvolumen und Oberfliche vergleichbar der zylinderférmigen
Kiihlkérper muss mit erhohtem Aufwand gerechnet werden, um als
Sichtteile geeignete Fertigteile zu erhalten. Aufgrund der an den
Leuchtenkiihlkdrpern gezeigten hohen Qualitat des Erscheinungsbil-

des, kann dies je nach Anwendung jedoch gerechtfertigt sein.

6.5 KosTEN

Die Eigenschaften des Pulverspritzgusses lassen erkennen, dass sich
dieses Verfahren wirtschaftlich nur fiir grofie Stiickzahlen und sehr
komplexe Bauteile einsetzen ldsst. Im Vergleich zu nicht werkzeug-
gebundenen Verfahren fallen fiir die Konstruktion und die Herstel-
lung des Spritzgieffwerkzeugs Investitionskosten an, die auf die Bau-
teilkosten umgelegt werden miissen. Ebenso konnen zusétzliche
Hilfsmittel fiir die Fertigung wie beispielsweise Sinterauflagen beno-
tigt werden oder es miissen erforderliche Nacharbeiten an den Bau-

teilen erfolgen.

Um eine Aussage zur Wirtschaftlichkeit des Pulverspritzgiefsens fiir
die untersuchte Anwendung treffen zu konnen, sollen die Bauteilkos-
ten des Leuchten-Kiihlkorpers genauer betrachtet werden und der
Vergleich mit alternativen Herstellungsverfahren erfolgen. Hierbei
werden Richtpreise beriicksichtigt, welche die Kosten in guter Nahe-

rung widerspiegeln.
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Auf Seite der Investitionskosten fallen fiir das Pulverspritzgiefen
hauptsédchlich die Kosten fiir das Werkzeug (Kapitel 5.4) an. Dabei
wird die Werkzeug-Konstruktion sowie die Anfertigung von Stamm-
werkzeug und Formeinsatz fiir den Leuchten-Kiihlkorper beriick-
sichtigt. Kalkuliert man die Fertigungskosten inklusive Kosten fiir
Feedstock, Abschreibungen auf Maschinen, Kosten fiir Ausschuss,
Qualitédtssicherung sowie allgemeine Verwaltungskosten, ergeben
sich stiickzahlabhdngige Fertigungskosten, die fiir ein Kupferbauteil
in einer Losgrofie von 1.000 Stiick als Referenzwert dienen. Der Feed-
stock hat hierbei das grofste Gewicht und tragt mit circa 25 % zu den
Fertigungskosten bei. Der verwendete Edelstahl-316L-Feedstock re-
duziert die Fertigungskosten um Faktor 0,6. Aufgrund der Investiti-
onskosten in gleicher Hohe betragt der Unterschied in den Stiickkos-
ten bei 1000 Stiick noch Faktor 0,82, erhoht sich jedoch fiir hohere
Stiickzahlen, wie Abbildung 6.9 zeigt. Darin werden die auf den Re-
ferenzwert normierten Kosten stiickzahlabhangig fiir verschiedene
Herstellungsverfahren dargestellt. Auch wenn herkémmliche Her-
stellungsverfahren fiir Bauteile wie die Leuchten-Kiihlkorper auf-
grund der jeweiligen Besonderheiten sowohl bei der Materialaus-
wabhl als auch bei der Teilegeometrie nicht vollstandig vergleichbar
sind, geben sie die Moglichkeit der kostenméfiigen Einordnung des
Metallpulverspritzgiefsens. Unter der Annahme der Herstellbarkeit
im Druckgiefien entstehen fiir die Konstruktion und die Herstellung
des DruckgiefSswerkzeugs Kosten in dhnlicher Hohe wie fiir das
Spritzguss-Werkzeug. Aufgrund wesentlich geringerer Fertigungs-
kosten liegen die Stiickkosten berechnet auf Basis von 1.000 Stiick fiir

die Fertigung aus AlSi9Cu3(Fe) bei Faktor 0,50 im Vergleich zu den
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Abbildung 6.9: Abhingigkeit der Stiickkosten des Leuchten-Kiihlkorpers von der
Stiickzahl fiir verschiedene Herstellungsverfahren (normiert auf die Stiickkosten fiir
das spritzgegossene Kupfer-Bauteil bei 1.000 Stiick)

spritzgegossenen Bauteilen aus Kupfer. Bei grofSeren Stiickzahlen er-
hoht sich der Unterschied und erreicht bei 10.000 Stiick einen Faktor
von 0,17. Unter der Voraussetzung der Herstellbarkeit im Druckguss
ist jedoch in jedem Fall mit hohen Ausschussraten und aufwéndigen
Nacharbeiten zu rechnen, um ein geeignetes Erscheinungsbild zu er-

reichen. Aufgrund der notwendigen Anspritzung des Teils auf der
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LED-Montageplatte miissen des Weiteren Nacharbeiten in Form von
Fréasen oder Drehen an dieser Flache vorgesehen werden. Die Kosten
fiir die Nacharbeiten sind ohne die Herstellung von Musterteilen
nicht vorhersehbar, konnten den Stiickpreis bei 10.000 Stiick jedoch

mehr als verdoppeln.

Durch die geringen Anforderungen an das Werkzeug fiir die Verar-
beitung von Wachs im Feinguss, ergibt sich gegeniiber dem Spritz-
guss-Werkzeug fiir den Metallpulverspritzguss ein Kostenvorteil.
Die Investitionskosten fiir die Konstruktion und die Herstellung des
Werkzeugs liegen bei ungefahr 0,40 der Investitionskosten fiir den
Pulverspritzguss. Die Fertigungskosten bei der Verwendung von
AlSi7Mg0,3 liegen zwischen denen des Pulverspritzgiefiens und de-
nen des Druckgiefsens. Aufgrund der geringeren Investitionskosten
sind bis zu einer Stiickzahl von 2.000 die Kosten pro Leuchten-Kiihl-
korper im Feinguss geringer als die im Druckguss. Gegeniiber dem
Pulverspritzguss liegen sie bei 1.000 Stiick bei Faktor 0,38 und damit

am geringsten im Vergleich der betrachteten Herstellungsverfahren.

Erganzend zur Herstellung im Spritzguss, bietet sich auch die Mog-
lichkeit der additiven Fertigung der Wachsmodelle fiir den Feinguss
im 3D-Druck. Bei geringen Stiickzahlen kann deshalb auf die Herstel-
lung eines Spritzguss-Werkzeugs verzichtet werden und so die
Stiickkosten deutlich reduziert werden. Bei mehr als 75 Bauteilen ist
jedoch die Herstellung eines Spritzguss-Werkzeugs fiir die gegebene
Geometrie wirtschaftlich sinnvoll. Hinzu kommt in beiden Féllen

eine notwendige Bearbeitung der Montagefldche fiir die LED bei-
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spielsweise durch Planschleifen, Drehen oder Fréasen, um eine ausrei-
chend niedrige Rauheit fiir die thermische Anbindung zu erreichen.
Die Oberflachenqualitat wird jedoch selbst durch zusatzliche Nach-
arbeiten nicht die der spritzgegossenen Bauteile erreichen. Abbil-
dung 6.10 zeigt einen auf Basis eines additiv hergestellten Wachsmo-
dells im Feinguss gefertigten Leuchten-Kiihlkorper aus Bronze (Kup-
fer-Silizium CuSil). Die Oberfldchen weisen schwach erkennbar die
Struktur des Wachsmodells auf. Die Fehlstellen auf der Seite der Ka-
beldurchfiihrung kénnen voraussichtlich durch Anpassungen beim

Giefsprozess vermieden werden.

Eine weitere Erganzung fiir kleine Stiickzahlen bis zu Einzelstiicken
stellt die werkzeuglose additive Fertigung mittels selektivem Laser-
sintern dar. Die Geometrie des Leuchten-Kiihlkorpers ist damit ohne
Anderungen in verschiedenen Aluminiumlegierungen (hier
AlSi10Mg) oder auch Edelstahl herstellbar. Wahrend die Stiickkosten
bei 1000 Stiick um Faktor 3,53 hoher ausfallen als im Pulverspritz-
guss, betragen sie bei 20 Stiick lediglich Faktor 0,12 der Stiickkosten

-
e

, €

Abbildung 6.10: Leuchten-Kiihlkorper hergestellt im Feinguss aus gedrucktem 3d-
Wachsmodell (Wieland Werke AG)
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im Pulverspritzguss. Sie reduzieren sich entsprechend Abbildung 6.9
so lange bis der Bauraum der Fertigungsanlage vollstandig ausge-
nutzt wird. Bedingt durch die eingeschrankte Oberflachenqualitat ist
jedoch auch bei diesem Verfahren eine nachtréagliche Oberfldchenbe-
handlung notwendig. Die grundsatzliche Eignung der additiven
Herstellung fiir die Fertigung von verzweigten Kiihlkorpern zeigt
[77] durch die messtechnische Charakterisierung eines durch dieses

Verfahren hergestellten Bauteils.

Im Vergleich der Kosten der betrachteten Fertigungsverfahren und
Stiickzahlen liegt der Pulverspritzguss in allen relevanten Fallen am
oberen Ende. Zu berticksichtigen sind dabei jedoch einerseits die Ma-
terialien, die im Pulverspritzguss verarbeitet werden kénnen, ande-
rerseits die gezeigte hohe Oberflachengiite, die kaum Nacharbeit er-
fordert. Beide Eigenschaften kommen der Ausfithrung der Bauteile
als asthetisch hochwertige Sichtteile zu Gute. Vergleichbare Ergeb-
nisse sind mit anderen Fertigungsverfahren gegebenenfalls gar nicht
erreichbar beziehungsweise nur unter hohen Ausschussraten und
durch aufwéndige Nacharbeiten moglich. Abhdngig von der Anwen-
dung und deren gegebenen Anforderungen an Materialien und
Oberflachengiite, konnen sich die Kosten fiir den Pulverspritzguss
dadurch relativieren und das Verfahren kann eine wirtschaftliche Lo-

sung darstellen.
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6.6 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Die gefertigten Bauteile geben Aufschluss iiber unterschiedliche As-
pekte bei der Entwicklung von LED-Systemen nach dem Vorbild der
Natur. Sie zeigen, dass mit Hilfe der natiirlich inspirierten Verzwei-
gungen der thermische Widerstand eines Kiihlkorpers im Vergleich
zu herkdmmlichen Rippen verringert werden kann. Je grofier der
Kiihlkorper, desto grofier ist der potenzielle Vorteil durch die Ver-
zweigungen. Dennoch hat das aufgebaute System mit lediglich
50 mm Durchmesser gezeigt, dass bereits bei dieser Grofse eine Erho-
hung der Leistungsfahigkeit durch die verzweigte Struktur erreicht
werden kann, selbst wenn die geometrischen Einschrankungen
durch das Herstellungsverfahren beriicksichtigt werden. Diese Erho-
hung ist sowohl in den Ergebnissen der thermischen Simulationen als
auch in den durchgefiihrten Messungen der thermischen Transienten
ersichtlich. Die Simulationen zeigen dabei einen geringfiigig grofSe-
ren Unterschied zwischen verzweigter und nicht verzweigter Geo-
metrie als durch die Messungen an den geometrisch nicht einwand-
frei aufgebauten zylinderférmigen Kiihlkorpern festgestellt werden
konnte. Mit Faktor 1,055 kann dieser Unterschied dennoch zu einer
spiirbaren Verldngerung der Lebensdauer und gleichzeitig zu einer,
wenn auch geringen, Steigerung von Lichtstrom und Effizienz der

LED beitragen.

Der simulative Vergleich des kugelformigen, verzweigten Leuchten-
Kiihlkorpers mit einer geschlossenen Kugel, die als Referenz fiir ein

herkdmmliches Leuchten-Gehé&use betrachtet werden kann, zeigt den
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technischen Vorteil der Verzweigung mit einem um Faktor 0,426 ge-
ringeren thermischen Widerstand. Die Auswirkungen auf Licht-
strom, Effizienz und Lebensdauer sind dementsprechend grof3. Der
asthetische Unterschied beider Geometrien muss je nach Anwen-
dungsfall bewertet werden, ldsst aber keinen offensichtlichen Nach-

teil fiir die natiirlichen Formen der verzweigten Geometrie erwarten.

Der prinzipielle Aufbau der Geometrie aus vertikalen Rippen be-
dingt eine hohe Warmeabfuhr durch den Kiihlkérper bei dessen
senkrechter Ausrichtung. Damit geht jedoch eine starke Abhéngig-
keit von der Anbaulage einher, die den thermischen Widerstand bei
horizontaler Ausrichtung um mehr als 50 % erhoht. Die Geometrie ist
deshalb in erster Linie fiir Anwendungen geeignet, in denen die An-

baulage fest definiert und nicht veranderbar ist.

Die Herstellung im Pulverspritzguss macht deutlich, dass dieses Fer-
tigungsverfahren den gegebenen Anforderungen fiir die entwickel-
ten LED-Kiihlkorper geniigt. Die zylinderférmigen Kiihlkorper las-
sen sich aufgrund ihrer groflen Oberflaiche und dem Verzicht auf
Formschréagen zwar nur schwierig herstellen, zeigen jedoch die prin-
zipielle Machbarkeit. Die hergestellten Leuchten-Kiihlkorper de-
monstrieren dagegen sowohl eine hohe Mafshaltigkeit als auch eine
hohe Oberflachengiite, die die Kiihlkorper als Sichtteile auszeichnen
und nur wenig Nacharbeit erfordern, um das asthetische Erschei-
nungsbild zu vervollstandigen. Die grofle Materialvielfalt ist eine Be-
sonderheit im Pulverspritzguss und erlaubt neben der Herstellung

von metallischen Bauteilen beispielsweise auch die Verarbeitung von
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Abbildung 6.11: LED-Leuchte aus Edelstahl neben Ausfithrungen aus Kupfer im
Hintergrund und weiffem Kunststoff im Vordergrund (Foto: Tanja Meifiner, KIT)

Keramiken. Abhangig von der fiir die Anwendung benétigten Leis-
tung und dem erwtiinschten Erscheinungsbild, konnen die Materia-
lien variiert werden. Die aufgebauten Musterteile zeigen dies bei-
spielhaft fiir Kupfer und Edelstahl. Abbildung 6.11 stellt diese Muster-
teile ohne weitere Nachbearbeitung in der Anwendung als Leuchten
dar.

Auch bei hohen Stiickzahlen sind die Kosten der Herstellung mittels
Pulverspritzguss durch Material und die zuséatzlichen Prozessschritte
im Vergleich zu herkémmlichen Fertigungsverfahren hoher. Dabei
ist jedoch zu beriicksichtigen, dass die Herstellbarkeit der entwickel-

ten Bauteile in anderen Verfahren auch mit Geometriednderungen
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nicht gewahrleistet ist. Zudem ist eine geringe Oberfldchenqualitat

zu erwarten, die gegebenenfalls selbst durch aufwéandige Nacharbeit

nicht ausreichend gesteigert werden kann. Deshalb kann die Herstel-
lung der Leuchten-Kiihlkérper im Pulverspritzguss dennoch eine

wirtschaftliche Losung sein.

Das aufgebaute LED-System demonstriert die Anwendung des Kiihl-
korpers in einer vollstandigen Leuchte. Der thermische Gesamtwi-
derstand des Systems erfiillt mit 13,51 + 0,03 KW' die Vorgabe eines
maximalen thermischen Widerstands von 16,90 KW-1. Auch die ne-
ben der Warmeabfuhr integrierten Funktionen kénnen erfolgreich im
Fertigteil umgesetzt werden. Die Reflektorflichen erzeugen die er-
wartete Lichtverteilung in guter Naherung und {ibertreffen die Ziel-
vorgaben fiir den Lichtstrom und die Gleichméfsigkeit der Beleuch-
tungsstérke. Der Leuchten-Kiihlkorper kann so mit nur wenigen wei-
teren Bauteilen wie LED, Schaltungstrager und Aufhéngung zu einer
vollstandigen Leuchte komplettiert werden. Mit der verbauten LED
erreicht das System mit Kupfer-Kiihlkorper einen Lichtstrom von
maximal 614 Im, wobei die Reflektoroptik mit einer Effizienz von 0,72
eingeht. Die vorgegebene Beleuchtungsstiarke und Gleichmafigkeit
auf der Bewertungsflache werden dabei {ibertroffen. Unter Bertick-
sichtigung der Baugrofie und des dufieren Erscheinungsbilds zeigt
das System damit die gewiinschte Verbindung von hoher Leistungs-

fahigkeit und hohem &sthetischem Wert.

194



Kapitel 7

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die effiziente Verbindung von technischer Leistungsfahigkeit und &s-
thetischer Erscheinung birgt das Potenzial fiir die Entwicklung hoch-
wertiger Leuchten zur Anwendung in der Allgemeinbeleuchtung.
Der Blick in die Natur bietet inspirierende Formen, die einerseits ei-
nen hohen asthetischen Wert aufweisen, durch ihre evolutionare An-
passung andererseits auch technische Vorteile mit sich bringen kon-
nen. Im Rahmen dieser Arbeit gelang es verzweigte Architekturen
nach dem Vorbild der Natur erfolgreich fiir die Warmeabfuhr in
LED-Systemen einzusetzen. Dabei wurden, ausgehend von der allge-
meinen Beschreibung der Warmeabfuhr durch ein Naherungsmo-
dell, beispielhafte Kiihlkorper entwickelt, hergestellt und messtech-
nisch charakterisiert. Die Bewertung ihrer Eigenschaften erlaubte
letztendlich die Beurteilung der Leistungsfahigkeit zur Warmeab-
fuhr, der Asthetik des Erscheinungsbildes sowie der Mdglichkeiten

des Herstellungsverfahrens.

Durch die mathematische Beschreibung der Warmetransportmecha-
nismen wurde, basierend auf bekannten Verhaltnissen in Stromungs-
kanalen, das Naherungsmodell fiir die Warmeabfuhr durch einen
verzweigten Kiihlkorper aufgestellt. Das Modell lasst Aussagen zur
Leistungsfahigkeit unterschiedlicher Konfigurationen von Kiihlkor-

pern zu und zeigt das prinzipielle Verhalten verzweigter Geometrien
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zur Wirmeabfuhr. Mit der Erhdhung der Anzahl an Asten nimmt so-
wohl die Oberflache als auch das Materialvolumen der Geometrie zu.
Ein grofleres Materialvolumen begiinstigt die Warmeleitung, wah-
rend gleichzeitig grofiere Flachen zum Warmeaustausch mit der Um-
gebung zur Verfiigung stehen, weshalb sich der thermische Wider-
stand der Geometrie zunachst verringert. Mit jeder Eth6hung der An-
zahl an Asten verringert sich jedoch auch die Breite der
Stromungskanile zwischen den Oberflachen, was die Konvektion
einschrankt. Deshalb besteht fiir jede Konfiguration eine optimale
Anzahl an Asten, die den geringsten thermischen Widerstand er-
zeugt. Das mathematische Modell gibt diese Anzahl in guter Nahe-
rung an, was durch den Vergleich mit thermischen Simulationen be-

statigt wurde.

Mit der Auslegung eines LED-Systems fiir die Wohnraumbeleuch-
tung wurden die gewonnenen Erkenntnisse fiir eine konkrete An-
wendung umgesetzt und alle weiteren relevanten Parameter einer
verzweigten Kiihlkorper-Geometrie untersucht. Hierbei fanden be-
reits Vorgaben aus dem Fertigungsverfahren Beriicksichtigung, um
die anschlieffende Herstellung der entworfenen Bauteile sicherzustel-
len. Die Entwicklung erfolgte in zwei Stufen, wobei zunéchst ein zy-
linderformiger, verzweigter Kiihlkorper ausgelegt wurde, der so-
wohl dem Vergleich mit einem nicht verzweigten Kiihlkorper als
auch der Beurteilung des Fertigungsverfahrens fiir diese Anwen-
dung dient. In der zweiten Stufe wurde auf die dabei gesammelten
Erfahrungen zuriickgegriffen und ein Kiihlkdrper mit integrierten

Funktionen als LED-Leuchte entwickelt.
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Die Herstellung der Kiihlkorper erfolgte im Metallpulverspritzguss,
der die technischen und dsthetischen Anforderungen der gegebenen
Anwendung erfiillt. Neben einer grofien Designfreiheit ermoglicht er
die Herstellung von Bauteilen mit hoher Oberflachenqualitét in gro-
Ben Stiickzahlen aus Werkstoffen, die sich gut fiir die Warmeabfuhr
eignen. Der Metallpulverspritzguss ist fiir die notwendige Bauteil-
grofie jedoch schwierig einzusetzen. Es wurde gezeigt, dass sich den-
noch erfolgreich Kiihlkorper aus Kupfer und Edelstahl fertigen las-
sen, die sowohl technisch leistungsfahig sind als auch ein hochwerti-
ges Erscheinungsbild aufweisen. Durch die Integration von
zusatzlichen Komponenten wie Optik, LED-Aufnahme und Kabel-
durchfiihrung konnte eine fast vollstindige Leuchte aus einem

Spritzgusswerkzeug gefertigt werden.

Die messtechnische Charakterisierung gab Aufschluss iiber die Leis-
tungsfahigkeit der hergestellten Bauteile. Der thermische Widerstand
des nicht verzweigten, zylinderférmigen Kiihlkorpers ist gegeniiber
dem verzweigten Kiihlkorper, der herstellungsbedingt etwas kleiner
ausfallt, um Faktor 1,055 grofler. Dies fithrt hauptsdchlich zu einem
Vorteil in der Lebensdauer des LED-Systems mit verzweigtem Kiihl-
korper. Der hergestellte Leuchten-Kiihlkérper bezieht die Moglich-
keit der Funktionsintegration ein und demonstriert vor allem die er-
folgreiche Umsetzung der Freiform-Reflektorflachen. Die Lichtstar-
keverteilung entspricht den Erwartungen aus der optischen
Simulation und das System {ibertrifft mit einem Lichtstrom von

614 Im die Zielvorgaben fiir die Anwendung.
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Mit der Betrachtung der Kosten fiir die Herstellung der Bauteile im
Metallpulverspritzguss verglichen mit herkdmmlichen Fertigungs-
verfahren wurde abschlieffend Bezug genommen auf eine mogliche
Serienfertigung der entworfenen Leuchten-Kiihlkorper. Es zeigte
sich, dass sich die Herstellung im Metallpulverspritzguss vergleichs-
weise kostenintensiv darstellt, jedoch aufgrund der hohen Oberfla-
chenqualitdten und dadurch geringer Nacharbeit sowie der grofien
Vielfalt an Werkstoffen auch wirtschaftlich eine Alternative sein
kann. Letztendlich werden die Wahl der Zielgruppe und die entspre-
chende Positionierung des Produkts am Markt dariiber entscheiden
wie die Herstellung erfolgen wird. Dass mit dem Metallpulverspritz-
guss eine hochwertige Ausfithrung des Bauteils erreicht werden

kann, wurde gezeigt.

Die Herstellung von Kiihlkorpern im Metallpulverspritzguss wird in
Zukunft voraussichtlich durch weitere Werkstoffe auch fiir andere
Anwendungen an Bedeutung gewinnen. Feedstock-Materialien auf
Basis von Aluminiumlegierungen sind in der Entwicklung und koénn-
ten den Einsatzbereich dieses Fertigungsverfahrens noch erweitern.
Mit neuen Materialien wird sich erneut die Frage nach der Qualitét
der gefertigten Bauteile sowie der damit verbundenen Kosten stellen,

um die Anwendung fiir LED-Systeme zu bewerten.

Die Etablierung von additiven Verfahren zur Herstellung von metal-
lischen Bauteilen in grofseren Stiickzahlen wird dazu beitragen, dass
die Designfreiheit auch fiir Kithlkdrperanwendungen anndhernd un-

beschrankt sein wird. Dies konnte einerseits die Integration funktio-
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neller Komponenten in den Kiihlkorper flexibler machen, so dass bei-
spielsweise individuelle Lichtverteilungen durch angepasste Reflek-
torflachen ermoglicht werden konnen. Andererseits lassen sich na-
tiirliche Formen dadurch noch besser produktionstechnisch umset-
zen. Wiahrend die betrachteten verzweigten Strukturen eine
Alternative zu herkdmmlichen Rippen-Kiihlkoérpern darstellen,
konnten beispielsweise korallen- und schwammahnliche Geometrien
Pin-Fin-Kiihlkorper ersetzen. Potenziell wiirde sich dabei auch die
Abhéngigkeit des thermischen Widerstands von der Ausrichtung des
Kiihlkorpers verringern, was in erster Linie fiir Anwendungen mit

variabler Leuchtenausrichtung vorteilhaft erscheint.

Besonders die Weiterentwicklung der LED-Lichtquellen wird neue
Herausforderungen an die Leistungsfahigkeit der Kiihlkorper stel-
len. Trends hin zu einfacheren Kiihlsystemen durch grofflachige
Lichtquellen werden durch kleine Lichtquellen mit sehr hoher Leis-
tung erganzt werden. Bereits angekiindigt sind beispielsweise eine
7 mm x 7 mm grofse LED® mit einer Eingangsleistung von 32 W so-
wie eine LED* mit zwei Chips auf 1,5 mm x 2,6 mm und einer Ein-
gangsleistung von 35 W. Die darin umgesetzten Fldachenleistungs-
dichten erfordern grofSe Kiihlkorper aus thermisch gut leitenden Ma-
terialien mit einer angepassten thermischen Anbindung an die

Lichtquelle. Verzweigte Geometrien stellen eine leistungsfahige Basis

13 Cree XLamp XHP70
14 Osram Ostar Projection Power LE CG P1A
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fiir diese Entwicklungen dar und kénnten dazu beitragen, dass diese

LEDs zuverléssig eingesetzt werden konnen.

Als Henry J. Round die Elektrolumineszenz zum ersten Mal beobach-
tete, ahnte er nicht, welch vielfaltige Moglichkeiten sie zukiinftig bie-
ten wiirde. Eine davon wurde in dieser Arbeit untersucht - von der
Inspiration aus der Natur bis zum vollstindigen, seriennahen Pro-
dukt. Die Zukunft wird zeigen, welche Mdoglichkeiten daraus wiede-

rum entstehen.
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ANHANG A: ZEICHNUNGEN

Abbildung A.1: Bemafite Zeichnung verzweigter, zylinderformiger Kiihlkorper
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Abbildung A.2: Bemafite Zeichnung nicht verzweigter zylinderférmiger Kiihlkorper
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Abbildung A.3: Bemafite Zeichnung verzweigter Leuchten-Kiihlkorper
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ANHANG B: STRUKTURFUNKTIONEN

Erganzend zu den in den betreffenden Kapiteln dargestellten Struk-
turfunktionen der vermessenen Systeme werden nachfolgend wei-
tere Strukturfunktionen aus den Messungen der thermischen Tran-

sienten aufgefiihrt.
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Abbildung B.1: Differenzielle Strukturfunktionen von verzweigtem und nicht ver-
zweigtem zylinderférmigen Kiihlkdrper bei einem Leistungseintrag von 6,5 W
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Abbildung B.2: Integrale und Differenzielle Strukturfunktionen des verzweigten zy-

linderférmigen Kiihlkorpers bei Variation des Leistungseintrags
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Abbildung B.3: Differenzielle Strukturfunktionen des Leuchten-Kiihlkdrpers aus
Kupfer in unbehandelter und lackierter Ausfiihrung bei einem Leistungseintrag von
65W
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Abbildung B.4: Integrale und Differenzielle Strukturfunktionen des vollstandigen
LED-Systems
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ANHANG C: LICHTSTARKEVERTEILUNGSKURVEN

337.5

L 30 deg

Abbildung C.5: Lichtstarkeverteilungskurve des Simulationsmodells mit Rayfile der
LED und Reflektoroptik bei einem LED-Lichtstrom von 573 Im
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Abbildung C.6: Lichtstarkeverteilungskurve des gefertigten LED-Systems bei einem
Leuchten-Lichtstrom von 428 Im

209






II VEROFFENTLICHUNGEN

e C.Herbold, C. Neumann, , Bionic cooling systems for LEDs”,
EST - International Conference & Exhibition on Energy, Sci-

ence & Technology, Karlsruhe, 2015.

e M. Schneider, B. Leyrer, C. Herbold, F. Herrmann, ,,Blue and
White Light Emitting High Power Density LED Modules”,
65th Electronic Components and Technology Conference
2015, San Diego, California, 2015.

e (. Herbold, F. Herrmann, C. Neumann, , Effiziente Innen-
leuchten: Von der Wissenschaft in die Produktion”, LICHT
2014, Tagungsband der 21. Gemeinschaftstagung, Den Haag,
2014.

e M. Schneider, B. Leyrer, C. Herbold, S. Maikowske, ,High
Power Density LED Modules with Silver Sintering Die At-
tach on Aluminum Nitride Substrates”, 64th Electronic Com-
ponents and Technology Conference 2014, IEEE Catalog
Number CFP14ECT-USB, Orlando, Florida, 2014.

e A.Tarbeyevskaya, C. Herbold, A. Hornberg, C. Neumann, C.
Schierz, ,Optimal Thermal Management of LED Lighting
Systems Regarding Efficiency and Costs”, Proceedings of the

211



VEROFFENTLICHUNGEN

CIE Centenary Conference “Towards a New Century of
Light”, CIE x038:2013, Paris, 2013.

C. Herbold, C. Neumann, ,Natural Design for Heat Sinks”,
LED professional Review (LpR) 39, 2013.

C. Herbold, F. Herrmann, C. Neumann, S. Wendel: eingetra-
gene Designs DPMA Designnummer 402013002939-0001 bis
-0023, Inhaber: Karlsruher Institut fiir Technologie, 2013.

C. Herbold, C. Neumann, “Efficient LED Systems Inspired by
Nature”, Proceedings of the Lux Europa, 12th European
Lighting Conference, Krakau, 2013.

A. Tarbeyevskaya, C. Herbold, M. Scholdt, A. Hornberg, C.
Neumann, , Estimation of thermal contact conductance in
metal-plastic interface of LED lighting systems”, Proceedings
of the Lux Europa, 12th European Lighting Conference, Kra-
kau, 2013.

A. Tarbeyevskaya, C. Herbold, A. Hornberg, C. Neumann, C.
Schierz, ,Systematischer Ansatz fiir effizientes Thermoma-
nagement in LED-Beleuchtungssystemen”, Lux junior 2013,
Tagungsband, Dérnfeld/Ilm, 2013.

C. Herbold, S. Heiden, , Intuitiv und Intelligent - Ein 'Licht-
schalter' mit vielen Moglichkeiten”, LICHT 7-8, 2013.

M. Schneider, B. Leyrer, C. Herbold, S. Maikowske, , Very
High Power Density LED Modules on Aluminum Substrates

212



VEROFFENTLICHUNGEN

with Embedded Water Cooling”, 63rd Electronic Compo-
nents and Technology Conference (ECTC), Proceedings, Las
Vegas, 2013.

M. Schneider, B. Leyrer, C. Herbold, S. Maikowske, , Packag-
ing of High Power UV LED Modules on Ceramic and Alumi-
num Substrates”, 45th International Symposium on Microe-
lectronics (IMAPS), San Diego, 2012.

C. Herbold, C. Neumann, , Vorbild Natur: Bionische Struk-
turen zur Entwarmung von LEDs”, LICHT 2012, Tagungs-
band der 20. Gemeinschaftstagung, Berlin, 2012.

M. Schneider, B. Leyrer, C. Herbold, S. Maikowske, J. J.
Brandner, , Index Matched Fluidic Packaging of High Power
UV LED Clusters on Aluminum Substrates for Improved Op-
tical Output Power”, IEEE 62nd Electronic Components and
Technology Conference (ECTC), Proceedings, San Diego,
2012.

M. Schneider, B. Leyrer, C. Herbold, S. Maikowske, , Aufbau
und Verbindungstechnik fiir Hochleistungs-UV-LED-Mo-
dule”, PLUS - Produktion von Leiterplatten und Systemen 4,
2012.

C. Herbold, M. Schneider, M. Scholdt, C. Neumann, , Ent-
wurf und Aufbau eines UV-LED Moduls mit hoher Leis-
tungsdichte”, Lux junior 2011, Tagungsband, Dornfeld/Ilm,
2011.

213



VEROFFENTLICHUNGEN

M. Schneider, B. Leyrer, C. Herbold, K. Trampert, J. J. Brand-
ner, ,, Thermal improvements for high power UV LED clus-
ters”, IEEE 61st Electronic Components and Technology
Conference (ECTC), Proceedings, Lake Buena Vista, 2011.

R. Bertram, T. Frost, C. Herbold, S. Strauss, ,, Illumination mo-
dule and illumination device”, Patentanmeldung, Internatio-
nale Veroffentlichungsnummer W0O2010/136333A1, 2010.

M. Schneider, C. Herbold, K. Messerschmidt, K. Trampert, J.
J. Brandner, ,High power UV-LED-clusters on ceramic sub-
strates”, IEEE 60th Electronic Components and Technology
Conference (ECTC) Proceedings, Las Vegas, 2010.

M. Scholdt, C. Herbold, M. Schneider, C. Neumann, ,UV-
LED Module Design with Maximum Power Density”, Solid-
State and Organic Lighting, OSA Technical Digest (CD), pa-
per SOWC4, Optical Society of America, 2010.

214



I

BETREUTE ARBEITEN

J. Diirr, ,,Entwurf und Aufbau einer Gestensteuerung fiir den

Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung”, Masterarbeit, 2016.

M. Hetzel, , Applikationsspezifische Funktionen in standar-

disierten Lichtsteuerungen”, Bachelorarbeit, 2015.

D. Theobald, ,Thermische Charakterisierung von
Kiihlkorpern fiir LED-Systeme”, Bachelorarbeit, 2013.

D. grofie Austing, ,Entwicklung eines multifunktionalen

Fahrradscheinwerfers”, Diplomarbeit, 2012.

215






IV DANKSAGUNG

Mein Dank geht an alle, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen
haben. Ganz besonders mochte ich Herrn Professor Cornelius
Neumann danken, der diese Arbeit am Lichttechnischen Institut er-
moglichte und mit seinem Wissen und seinen Ideen immer hilfreich
unterstiitzte. Ein besonderer Dank geht auch an Frau Professor Ena
Voite fiir ihr Interesse an der Arbeit und die Ubernahme des Korre-

ferats.

Danken mochte ich aufierdem allen beteiligten Kollegen innerhalb
des KIT und den externen Partnern fiir die angenehme Zusammen-
arbeit wahrend des Projekts. In besonderem Maf$ geht der Dank an
die Arburg GmbH + Co. KG, speziell an Hartmut Walcher, an die
Wieland-Werke AG mit Michael Keppeler sowie an Arnold Singer.
Auch die Mitarbeiter der Nyta UG haben mit ihren Kenntnissen des
Leuchtenmarkts zu wertvollen Diskussionen angeregt. Vielen Dank
dafiir. Dr. Klaus Trampert, Tino Weif$ und Leo Sayanca sei gedankt
fiir ihre Unterstiitzung bei der Charakterisierung der Systeme im
Messlabor des Lichttechnischen Instituts. Fiir ihre fleiflige Arbeit
beim Korrigieren und die konstruktiven Anregungen mdchte ich An-
giewiese Rieger, Johannes Marmon und Johannes Miiller danken. Ein

herzliches Dankeschén auch an alle Kolleginnen und Kollegen am

217



DANKSAGUNG

Lichttechnischen Institut, darunter Dr. Franziska Herrmann und Dr.
Simon Wendel fiir die vielen Diskussionen am Lichttechnischen Insti-
tut rund um dieses und andere Projekte. Mein Dank gilt auch der
Hochschulgemeinschaft fiir Lichttechnik am Karlsruher Institut fiir
Technologie (KIT) e.V. fiir die Unterstiitzung beim Druck dieser Ar-
beit. Abschlieffend mochte ich einen grofien Dank an meine Familie
aussprechen, die mir jederzeit Riickhalt bietet und immer aufmerk-

sam Interesse an meiner Arbeit zeigt.

218



V LITERATURVERZEICHNIS

(1]

N. Zheludev, ,The life and times of the LED - a 100-year
history,” Nature Photonics Vol. 1, Issue 4, 2007.

H.J. Round, ,,A note on carborundum,” Electrical World, Vol. 49,
1907.

US National Inventors Hall of Fame, , Nick Holonyak, Jr., 2008.

T. Baumgartner, F. Wunderlich, A. Jaunich, T. Sato, G. Bundy,
N. GrieSimann, J. Kowalski, S. Burghardt und ]. Hanebrink,
»Lighting the way: Perspectives on the global lighting market,”
McKinsey & Company Inc., 2012.

K. Evstratyeva, ,Designer enlightens on collaboration between
manufacturers and lighting design community,” Strategies in
Light Europe, 2013.

Arburg GmbH + Co KG, , Pulver-SpritzgiefSen: Wirtschaftliche
Losungen fiir Metall- oder Keramikteile,” Lossburg, 2013.

E. F. Schubert, Light -Emitting Diodes, Cambridge University
Press, 2006.

219



LITERATURVERZEICHNIS

[8] M. Scholdt, Temperaturbasierte Methoden zur Bestimmung der
Lebensdauer und Stabilisierung von LEDs im System,
Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2013.

[9] G. Krauter, ,Zuverldssigkeit in der LED-Technologie:
Alterungsphanomene bei LEDs und LED-Produkten,” Osram
GmbH, 2012.

[10] M. Meneghini, L.-R. Trevisanelloa, F. Zuania, N. Trivellina, G.
Meneghessoa und E. Zanoni, , Extensive Analysis of the
Degradation of Phosphor-Converted LEDs,” Proceedings SPIE
7422, 2009.

[11] C. Kittel, Einfithrung in die Festkdrperphysik, Oldenburg
Wissenschaftsverlag, 2006.

[12] Y. Xi und E. F. Schubert, ,Junction-temperature measurement
in GaN ultraviolet light-emitting diodes using diode forward
volatage method,” Applied Physics Letters, Nr. Vol. 85, 2004.

[13] C.J. M. Lasance und A. Poppe, Thermal Management for LED
Applications, Solid State Lighting Technology and Applications

Series 2, New York: Springer Sciences+Business Media, 2014.

[14] G. Fakras, S. Haque, F. Wall, P. Martin, A. Poppe, Q. van Voorst
Vader und G. Bognar, , Electric and thermal transient effects in
high power optical devices,” Thermal Measurement and

Management Symposium, pp. 168-176, 2004.

220



LITERATURVERZEICHNIS

[15] Mentor ~ Graphics  Corporation Mechanical  Analysis,
,Theoretical background of the T3Ster measurements,”
Wilsonville, 2012.

[16] Mentor Graphics Corporation Mechanical Analysis , , T3Ster
Thermal Transient Tester Technical Information 1029020-w,”
Wilsonville, 2011.

[17] H.-J. Hentschel, Licht und Beleuchtung, Bd. 4. Auflage, 1994.

[18] TechnoTeam Bildverarbeitung GmbH, ,Nahfeld
Goniophotometer RIGO801”.

[19] S. M. Elkuri, Thermische Untersuchungen an

leistungselektronischen Systemen, Ilmenau, 2005.

[20] M. Wutz, Warmeabfuhr in der Elektronik, Braunschweig:
Vieweg, 1991.

[21] A. Tarbeyevskaya, C. Herbold, M. Scholdt, A. Hornberg und C.
Neumann, , Estimation of thermal contact conductance in
metal-plastic interface of LED lighting systems,” in Proceedings
of the Lux Europa, 12th European Lighting Conference, Krakow,
Poland, 2013.

[22] H. Grober, S. Erk und U. Grigull, Die Grundgesetze der
Warmeiibertragung, Berlin: Springer, 1988.

221



LITERATURVERZEICHNIS

[23] Philips GmbH, Unternehmensbereich Lighting, LED-
Lampenportfolio - Der optimale Glithlampen-, Halogen- und
Leuchtstofflampenersatz, 4. Quartal 2013, Stand Dezember
2013, Hamburg, 2013.

[24] W. Wagner, Warmetiibertragung, Wiirzburg: Vogel, 1998.

[25] R. Morris, Produktdesign: das Wichtigste in Kiirze, Miinchen:
Dt. Verl.-Anst., 2010.

[26] A. v. Gleich, Bionik : 6kologische Technik nach dem Vorbild der
Natur?, Stuttgart: Teubner, 2001.

[27] C. Mattheck, Design in der Natur: der Baum als Lehrmeister,
Freiburg i. Br.: Rombach, 2006.

[28] F. Barth, Frontiers in sensing : from biology to engineering,

Wien: Springer, 2012.

[29] S. Gosztony, P. Gruber, F. Judex, M. Bychta und S. Richter,
BioSkin - Forschungspotenziale fiir bionisch inspirierte
energieeffiziente Fassadentechnologien, Wien:
Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie,
2013.

[30] W. Nachtigall, Bionik als Wissenschaft : Erkennen -
Abstrahieren - Umsetzen, Berlin: Springer, 2010.

222



LITERATURVERZEICHNIS

[31] A. Sachs, B. Bergdoll, D. Gamboni und P. Ursprung, Nature
Design, Ziirich: Museum fiir Gestaltung Ziirich, Lars Miiller
Publishers, 2007.

[32] A. von Gleich, C. Pade, U. Petschow und E. Pissarskoi, Bionik -
Aktuelle Trends und zukiinftige Potenziale, Berlin/Bremen,
2007.

[33] L. Gosselin, ,,Optimization of tree-shaped fluid networks with

size limitations,” International Journal of Thermal Sciences, 2006.

[34] S. Lorente, W. Wechsatol und A. Bejan, ,Tree-shaped flow
structures designed by minimizing paht lengths,” International

Journal of Heat and Mass Transfer, 2002.

[35] S. L. Adrian Bejan, Design with Constructal Theory, Hoboken:
John Wiley & Sons, 2008.

[36] H. Ghaedamini, M. Salimpour und M. A.S., ,The effect of
svelteness on the bifurcation angles role in pressure drop and
flow uniformity of tree-shaped microchannels,” Applied Thermal

Engineering, 2010.

[37] E. Dede, ,, Design Optimization of a Mulit-Device Single-Phase
Branching Microchannel Cold Plate,” Electronics Cooling, 2015.

223



LITERATURVERZEICHNIS

[38] T. v. Oevelen, Optimal Heat Sink Design for Liquid Cooling of
Electronics, Arenberg Doctoral School, Faculty of Engineering
Science, 2014.

[39] T. Brunschwiler, H. Rothuizen, M. Fabbri, U. Kloter, B. Michael,
R. Bezama und G. Natarajan, , Direct Liquid Jet-Impingment
Cooling With Micron-Sized Nozzle Array and Distributed
Return Architecture,” Thermal and Thermomechanical Phenomena

in Electronics Systems, 2006.

[40] Spire Corporation, ,Spire CPU Coolers Engineer no SC559S57-
095-9L3W2 A/0,” Maarheeze, 2014.

[41] Evercool Thermal Co., Ltd., ,NIOIL-9525EP technical
specification,” Taipei, 2015.

[42] S.-H. Yu, K.-S. Lee und S.-J. Yook, , Optimum design of a radial
heat sink under natural convection,” International Journal of Heat

and Mass Transfer, 2011.

[43] Design Research Limited, , Tom Dixon Fin Table Light Copper

- Dimensions & Specification,” London, 2013.

[44] Artemide S.p.A., ,Product Data Sheet Florensis Floor grey
1942010A,” Milano, 2013.

[45] Tobias Grau GmbH, , Falling Up alu pol/pol DC02-0 Technische
Daten,” Rellingen, 2015.

224



LITERATURVERZEICHNIS

[46] OSRAM Opto Semiconductors GmbH, ,OSLON Square
Datasheet Version 1.2 GW CSSRM1.PC,” Regensburg, 2015.

[47] B. R. Baliga und R. R. Azrak, ,Laminar Fully Developed Flow
and Heat Transfer in Triangular Plate-Fin Ducts,” Journal of Heat
Transfer 108, 1986.

[48] L.-Z. Zhang, ,Laminar flow and heat transfer in plate-fin
triangular ducts in thermally developing entry region,”

International Journal of Heat and Mass Transfer 50, 2007.

[49] L. C. Burmeister, Convective Heat Transfer - Second Edition,
New York: Wiley, 1993.

[50] VDI e.V., VDI-Warmeatlas, Berlin: Springer Vieweg, 2013.

[51] Radium Lampenwerk GmbH, ,Produktdatenblatt
Standardlampe, stofifest/ T-Zeichen A 60W/230/S-T/F/E27,”
Wipperfiirth, 2015.

[52] H.-J. Bargel, Werkstoffkunde, Berlin: Springer, 2008.

[53] Karlsruher Institut fiir Technologie (KIT), ,Eingetragenes
Design Nummer 402013002939-0001 bis 402013002939-0023,"
DPMA, 2013.

[54] C. Herbold und C. Neumann, ,Vorbild Natur: Bionische
Strukturen zur Entwdrmung von LEDs, Vortrag zur 20.
Gemeinschaftstagung LICHT2012,” Berlin, 2012.

225



LITERATURVERZEICHNIS

[65] Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), Deutsche
Lichttechnische Gesellschaft e.V. (LiTG), VBG-Fachinformation
BGI 856, Version 2.0/2008-10: Beleuchtung im Biiro, Hamburg;:
VBG, 2008.

[56] DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. ,Licht und
Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstiatten - Teill:
Arbeitsstdtten in Innenrdumen; Deutsche Fassung EN 12464-

1:2011,” Beuth Verlag GmbH, Berlin, 2011.

[57] Fraunhofer-Institut fiir Angewandte Optik und Feinmechanik,
Jahresbericht 2007 - Tailored Light - Licht nach Maf3, Jena, 2007.

[58] CREE, Inc., Cree XLamp XM-L2 LEDs Product Family Data
Sheet CLD-DS61 Rev 2C, Durham, NC, 2014.

[59] A. Dombhardt, Analytisches Design von Freiformoptiken,
Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2013.

[60] F. Fournier, Freeform Reflector Design with Extended Sources,
Orlando, USA: University of Central Florida, 2010.

[61] EJOT GmbH & Co. KG, Industrial Fasteners Division, ,EJOT
AlLtracs Plus - The Selftapping Fastener fo Light Alloys 364-
E/2/01.10/PDF01.13,” 2014.

[62] L. Noelle, , Kiihlkonzepte fiir die Industrieelektronik,” Fischer
Elektronik GmbH & Co. KG, Liidenscheid, 2014.

226



LITERATURVERZEICHNIS

[63] Fraunhofer - IFAM, MIM-Expertenkreis, ,Metal Injection
Moulding (MIM) - Pulverspritzguss,” Bremen, 2013.

[64] Verband Deutscher DruckgieSereien (VDD), Druckguss aus
NE-Metallen - Technische Richtlinien, Diisseldorf, 2008.

[65] E. Brunhuber, Guss aus Kupferlegierungen (Casting copper
base alloys), Berlin: Schiele & Schon, 1986.

[66] Ensinger Compounds HP Polymer GmbH, ,Compounds -
TECACOMP TC Warmeleitfahige Kunststoffe,” Lenzing, 2014.

[67] T. Hartwig, G. Veltl, F. Petzoldt, H. Kunze, R. Scholl und B.
Kieback, ,Powders for Metal Injection Molding,” Journal of the
European Ceramic Society 18, 1998.

[68] C. Ji, N. Loh, K. Khor und S. Tor, ,Sintering study of 316L
stainless steel metal injection molding parts using Taguchi
method: final density,” Materials Science and Engineering: A,
Volume 311, Issues 1-2, 2001.

[69] C. Burkhardt, Metallpulverspritzguss - Fertigung komplexer
Bauteile in hochster Préazision, Miinchen: Siiddeutscher Verlag

onpact GmbH, 2013.

[70] C. Heinle, Simulationsgestiitzte Entwicklung von Bauteilen aus

warmeleitenden Kunststoffen, Erlangen, 2012.

227



LITERATURVERZEICHNIS

[71] GmbH, PolyMIV, ,polyMIM(R) Cu999, Datenblatt Version
08/09.2011,” Bad Sobernheim, 2012.

[72] BASF SE, ,Catamold 316L K, Processing Instructions VH/CA
051 e,” Ludwigshafen, 2013.

[73] Wieland Thermal Solutions, Wieland-Werke AG,
+WICOATEC,” Ulm, 2012.

[74] JEDEC Solid State Technology Association, ,JESD51-2
Integrated Circuits Thermal Test Method Environmental

Conditions - Natural Convection (Still Air),” Arlington, 2008.

[75] Diodes Incorporated, ,SBR10U200P 10A SBR Datasheet
DS31234 Rev. 8-2,” Plano, 2012.

[76] DKD-Fachausschuss Messunsicherheit, ,Praxisgerechte
Ermittlung der Messunsicherheit - Grundlagen und

Vorgehensweisen fiir einfache Modelle ohne Korrelation,” 2012.

[77] D. Theobald, , Thermische Charakterisierung von Kiihlkorpern
fiir LED-Systeme,” Karlsruhe, 2013.

[78] Sinkpad LLC., ,Thermally Efficient PCB Technology for the
LED Application,” Placentia, 2012.

228









SPEKTRUM DER LICHTTECHNIK
Lichttechnisches Institut Karlsruher Institut far Technologie (KIT)
ISSN 2195-1152

Band 1 Christian Jebas
Physiologische Bewertung aktiver und passiver
Lichtsysteme im Automobil. 2012
ISBN 978-3-86644-937-4

Band 2 Jan Bauer
Effiziente und optimierte Darstellungen von
Informationen auf Grafikanzeigen im Fahrzeug. 2013
ISBN 978-3-86644-961-9

Band 3 Christoph Kaiser
Mikrowellenangeregte quecksilberfreie
Hochdruckgasentladungslampen. 2013
ISBN 978-3-7315-0039-1

Band 4 Manfred Scholdt
Temperaturbasierte Methoden zur Bestimmung der
Lebensdauer und Stabilisierung von LEDs im System. 2013
ISBN 978-3-7315-0044-5

Band 5 André Domhardt
Analytisches Design von Freiformoptiken
fir Punktlichtquellen. 2013
ISBN 978-3-7315-0054-4

Band 6 Franziska Herrmann
Farbmessung an LED-Systemen. 2014
ISBN 978-3-7315-0173-2

Band 7 Simon Wendel
Freiform-Optiken im Nahfeld von LEDs. 2014
ISBN 978-3-7315-0251-7

Band 8 Carmen Kettwich
Ablenkung im StraBenverkehr und deren
Einfluss auf das Fahrverhalten. 2014
ISBN 978-3-7315-0288-3

Die Bande sind unter www.ksp.kit.edu als PDF frei verflighar oder als Druckausgabe bestellbar.



SPEKTRUM DER LICHTTECHNIK ISSN 2195-1152

Band 9 Steffen Michenfelder
Konzeption, Realisierung und Verifikation eines
automobilen Forschungsscheinwerfers auf Basis
von Digitalprojektoren. 2015
ISBN 978-3-7315-0301-9

Band 10  Celal Mohan Ogiin
Surface wave driven molecular low pressure plasmas
for general lighting. 2016
ISBN 978-3-7315-0464-1

Band 11 Theresa Bonenberger
LED Farbmischung mit chaotischen Lichtleitern. 2016
ISBN 978-3-7315-0480-1

Band 12 Michael Schéne
Diffraktive Optiken im Automobil:
Achromatisierung, Athermalisierung, Formung
von Scheinwerferlichtverteilungen. 2017
ISBN 978-3-7315-0613-3

Band 13  Tobias Werner
Simulation, Aufbau und Charakterisierung
von autostereoskopischen Display-Systemen
im Fahrzeugbereich. 2017
ISBN 978-3-7315-0617-1

Band 14  Christian Herbold
Entwicklung und Herstellung naturdhnlich
verzweigter Kiihlkérper fiir LED-Systeme. 2017
ISBN 978-3-7315-0635-5

Die Bande sind unter www.ksp.kit.edu als PDF frei verfugbar oder als Druckausgabe bestellbar.






ISSN 2195-1152
ISBN 978-3-7315-0635-5

Lichttechnisches Institut
Karlsruher Institut ftr Technologie (KIT)

Der Fortschritt in der LED-Technologie lasst
die Entwicklung immer effizienterer und
leistungsstarkerer Systeme fir die Allge-
meinbeleuchtung zu. Damit werden immer
hohere technische Anforderungen an die
Systemkomponenten gestellt, die in der
Allgemeinbeleuchtung einhergehen mit ei-
nem hohen &sthetischen Anspruch. Diese
Arbeit befasst sich mit der Nutzung natur-
licher Vorbilder fur die Warmeabfuhr von
LEDs, deren Umsetzung in ein vollstandi-
ges LED-System und letztendlich dessen
Herstellung. So entsteht ein Beleuchtungs-
system welches eine hohe technische Leis-
tungsfahigkeit in Verbindung mit einem
hohen dsthetischen Wert darstellt und Bei-
spiel fur die Entwicklung unterschiedlichs-
ter LED-Systeme sein kann.

ISBN 978-3-7315-0635-5

97783731"50¢

355" >

506355

Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier



	Inhaltsverzeichnis
	1. 
Einleitung
	1.1 Motivation
	1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit

	2. 
Grundlagen LED-System
	2.1 Thermisches Management im LED-System
	2.1.1 Systemkomponenten
	2.1.2 Temperaturabhängigkeit der LED
	Reversibler Lichtstromrückgang
	Irreversibler Lichtstromrückgang
	Elektrische Parameter


	2.2 Messungen am LED-System
	2.2.1 Bestimmung der LED-Chiptemperatur
	2.2.2 Bestimmung optischer Größen

	2.3 Thermische Simulationen
	2.4 Wärmetransportmechanismen
	2.4.1 Wärmeleitung
	2.4.2 Konvektion
	2.4.3 Wärmestrahlung


	3. 
Lösungen aus der Natur
	3.1 Funktion und Ästhetik im LED-System
	3.2 Problemstellung
	3.3 Bioinspiration
	3.3.1 Wärmeabfuhr nach dem Vorbild der Natur

	3.4 Lösungen für das LED-System
	3.4.1 Probleme der Wärmeabfuhr
	3.4.2 Natürliche Lösungen
	Nicht verzweigter Ast
	Verzweigter Ast
	V-förmige Bereiche
	Trapezförmige Bereiche

	3.4.3 Näherungsmodell im Vergleich


	4. 
Entwurf eines LED-Systems
	4.1 Entwicklungsvorgaben
	4.2 Geometrieauslegung
	4.2.1 Ähnlichkeit und Symmetrie
	4.2.2 Art der Verzweigung
	4.2.3 Breite der Äste und Anzahl der Verzweigungen
	4.2.4 Anzahl der Äste
	4.2.5 Position der Verzweigungen
	4.2.6 Form der Verzweigung
	4.2.7 Kerndurchmesser
	4.2.8 Höhe
	4.2.9 Verzweigte Kühlkörpergeometrie
	4.2.10 Nicht Verzweigte Kühlkörpergeometrie

	4.3 Funktionsintegration
	4.3.1 Formgebung
	4.3.2 Optisches System
	Design der Optik
	Lichttechnische Anforderungen
	Optikentwurf

	4.3.3 Kabeldurchführung und LED-Aufnahme
	4.3.4 Wandstärken und Trennebene

	4.4 Erwartete thermische Leistungsfähigkeit
	4.5 Großer Bauraum

	5. Fertigung
	5.1 Fertigungsverfahren
	5.1.1 Druckgießen
	5.1.2 Feingießen
	5.1.3 Spritzgießen

	5.2 Pulverspritzgießen
	5.3 Werkstoffe
	5.4 Spritzgießwerkzeug
	5.5 Abmusterung
	5.5.1 Zylinder
	5.5.2 Leuchten-Kühlkörper
	5.5.3  Entbindern und Sintern
	Musterteile aus Kupfer
	Musterteile aus Edelstahl

	5.5.4 Nachbearbeitung


	6. Charakterisierung und Bewertung
	6.1 Geometrie
	6.1.1 Zylinderförmige Kühlkörper
	6.1.2 Leuchten-Kühlkörper

	6.2 Thermische Leistungsfähigkeit
	6.2.1 Zylinderförmige Kühlkörper
	6.2.2 Leuchten-Kühlkörper

	6.3 Optische Leistungsfähigkeit
	6.4 Erscheinungsbild und Herstellungsverfahren
	6.5 Kosten
	6.6 Zusammenfassende Bewertung

	7. 
Zusammenfassung und Ausblick
	I  Anhang
	Anhang A: Zeichnungen
	Anhang B: Strukturfunktionen
	Anhang C: Lichtstärkeverteilungskurven
	II  Veröffentlichungen
	III  Betreute Arbeiten
	IV  Danksagung
	V  Literaturverzeichnis



